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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE -
Part 102: General requirements — Control gear

FOREWORD

hational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is' to
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technijcal (Specifi

ication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Nationalh\Cemmittee in
e subject dealt with may participate in this preparatory work. International,gevernmental a
rnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparatiofi<HEC collaborates
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance withyconditions determ
ement between the two organizations.

formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as‘nearly as possible, an inter|
ensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation

Publications have the form of recommendations for international’use and are accepted by IEC
mittees in that sense. While all reasonable efforts are madéo ensure that the technical conten
ications is accurate, IEC cannot be held responsible forn the way in which they are used or
hterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National*Committees undertake to apply IEC Pub
parently to the maximum extent possible in their“national and regional publications. Any div
een any IEC Publication and the corresponding, pational or regional publication shall be clearly indi
atter.

itself does not provide any attestation of .€onformity. Independent certification bodies provide co
ssment services and, in some areas, aceess to IEC marks of conformity. IEC is not responsible
ces carried out by independent certification bodies.

ability shall attach to IEC or its\directors, employees, servants or agents including individual exp
bers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property da
r damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fe
nses arising out of the\publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ot
ications.

htion is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publicd
pensable for thecorrect application of this publication.

htion is drawn=to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sy
nt rights, IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

386-102 has been prepared by IEC technical committee 34: Lighting. It

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization Comnprising

bromote
plds. To
cations,

nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC

erested
nd non-
closely
ined by

hational
from all

National
of IEC
for any

ications
Ergence
cated in

hformity

for any

brts and
hage or
es) and
her IEC

tions is

bject of

is an

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2014 and
Amendment 1:2018. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

the scope has been updated,;

references have been updated;

me

me

res

mory bank reading of multi-byte values has been added;
mory bank 0 and common memory bank requirements have been updated;

erved memory banks have been updated;
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VARIABLES removed;

e ver

sion number has been updated;

e bus unit configuration has been added.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

34/948/FDIS 34/989/RVD

Full in

The lahguage used for the development of this International Standard is English.

This dpcument was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part'\2, and develo|
ance with ISO/IEC Directives, Part1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplément,

accord

and SAVE PERSISTENT

ormation on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the abpve table.

ped in

availalble at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by
IEC arg described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/puahlications.

This Rart 102 of IEC 62386 is intended to be used in conjunction with Part 101, |which
contaips general requirements for the relevant product type (system), and with the appropriate
Part 2xx (particular requirements for control gear) containing clauses to supplement or modify
the cqrresponding clauses in Part 101 and Part“402 in order to provide the rglevant
requirgments for each type of product.

A list gf all parts in the IEC 62386 series, published under the general title Digital addrelssable
lighting interface, can be found on the IEC website.

The cgmmittee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC ‘website under webstore.iec.ch in the data related|to the
specific document. At this date,.the document will be

e redonfirmed,

e withdrawn,

e reqlaced by a revised edition, or

e amended.

IMPORTANT - The "colour inside" logo on the cover page of this document indicates that it
contains:colours which are considered to be useful for the correct understanding of its

contents. Users should therefore print this document using a colour printer.
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INTRODUCTION

IEC 62386 contains several parts, referred to as series. The |IEC 62386 series specifies a bus
system for control by digital signals of electronic lighting equipment. The IEC 62386-1xx
series includes the basic specifications. Part 101 contains general requirements for system
components, Part 102 extends this information with general requirements for control gear and
Part 103 extends it further with general requirements for control devices. Part 104 and
Part 105 can be applied to control gear or control devices. Part 104 gives requirements for
wireless and alternative wired system components. Part 105 describes firmware transfer.
Part 150 gives requirements for an auxiliary power supply which can be stand-alone, or built
into control gear or control devices.

The IEC 62386-2xx series extends the general requirements for control gearaﬁlh lamp
arn

specific extensions (mainly for backward compatibility with Edition 1 of IEC 62 d with
contro| gear specific features. .
3V
The IBC 62386-3xx series extends the general requirements for contr z'i}vices with input
device] specific extensions describing the instance types as well as common features
that cgn be combined with multiple instance types. (1/
©

This third edition of IEC 62386-102 is intended to be used in @Jnction with |[EC 62386-101
and with the various parts that make up the IEC 62386-2xx ies for control gear, and ¢an be
used tpgether with IEC 62386-103 for control devices. Theaision into separately published
parts provides for ease of future amendments and revisions. Additional requirements will be
added|as and when a need for them is recognised. Q

R
The sgtup of the standards is graphically represek@d in Figure 1 below.
%

Figure 1 — IEC 62386 graphical overview

When this part of IEC 62386 refers to any of the clauses of the other parts of the IEC 62386-
1xx series, the extent to which such a clause is applicable is specified. The other parts also
include additional requirements, as necessary.

All numbers used in this document are decimal numbers unless otherwise noted. Hexadecimal
numbers are given in the format 0xVV, where VV is the value. Binary numbers are given in
the format XXXXXXXXb or in the format XXXX XXXX, where X is 0 or 1 and "x" in binary
numbers means "don't care".


https://iecnorm.com/api/?name=e376c34166fb05ed5fd5962cb5edc1af

-10 - IEC 62386-102:2022 © IEC 2022
The following typographic expressions are used:
Variables: variableName or variableName/[3:0], giving only bits 3 to 0 of variableName;
Range of values: [lowest, highest];

Command: "COMMAND NAME".
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DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE -

Part 102: General requirements — Control gear

1 Scope

This part of IEC 62386 is applicable to control gear for control by digital signals of electronic
lighting-eguiprent-

2 Normative references

The fa

conterlt constitutes requirements of this document. For dated referencé€s, only the

cited 4

any amendments) applies.

IEC 64

— System components

IEC 67

— Con

rol devices

IEC 64386-2xx (all parts), Digital addressable lighting interface — Part 2xx: Pa
requir¢gments for control gear

3 Terms and definitions

For th
followi

p purposes of this documenf; the terms and definitions given in IEC 62386-101 4
hg apply.

ISO and IEC maintainterminology databases for use in standardization at the fol
addregses:

e |EC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/

o |SO® Online.browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

3.1
actual

llowing documents are referred to in the text in such a way that some or all gf their

pdition

pplies. For undated references, the latest edition of the referenced"document (ingluding

386-101:2022, Digital addressable lighting interface — Part 101: General requirgments

386-103:2022, Digital addressable lighting interface — Part 103: General requirgments

iticular

nd the

lowing

| level

value representing the current light output

3.2

arc power

power

3.3

supplied to the light sources (lamps)

broadcast
type of address used to simultaneously address all control gear in the system

3.4

broadcast unaddressed
type of address used to simultaneously address all control gear in the system that have no
short address
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arc power control

method to directly control the light output

3.6
DTR

data transfer register
multipurpose register used to exchange data

3.7

group
type o

3.8
GTIN
globa
numbsg

Note 1

Note 2
item ref

3.9
identit
tempo
contro

3.10
level
8-bit v

3.11
MASK
value

Note 1
location

3.12
NO
answe

Note 1

address

address used to address a group of control gear in the system all at once

trade item number
r used for the unique identification of trade items worldwide

o entry: For further information see http://en.wikipedia.org/wiki/GTIN.

o entry: The global trade item number is comprised of a GS1 or U.P.C. company prefix followe|
brence number and a check digit. It is described in the "GS1 GenerahSpécifications" (see [1]).

ication
rary state used during commissioning that allows the installer to identify pa
gear

Blue

ith all binary digits set to)t

o entry: This means that an 8-bit backward frame of MASK is a value of OxFF, and a multi-byte
of 24 bits containingMASK is a value of OXFFFFFF.

F to a query where no backward frame is sent

o entry: If a query is asked where the answer is NO, there will be no response, such that the sg

the que

d by an

ticular

memory

nder of

y\Will conclude "no backward frame" following IEC 62386-101:2022, 8.2.5.

Note 2 t

3.13
NVM

o entry: The answer NO could also be triggered by a missed query.

non-volatile memory
non-volatile read/write memory, the content of which can be changed and will not be lost due
to a power cycle

3.14

NVM-RO
NVM that cannot be written using any command

3.15

NVM-RW
NVM that can be modified using one or more commands
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3.16

opcode

operation code

part of a forward frame that identifies the command to be executed

3.17

operating mode

set of states identified by a number in the range [0,255], characterised by a collection of
variables and memory settings, and used to select a set of functionalities to be exhibited by a
control gear, including its required reaction to commands

Note 1 to entry: Control gear can support more than one operating mode.

3.18
PHM
physi¢al minimum level

level corresponding to the minimum light output the control gear can operate at

3.19
RAM
volatil¢ read/write memory, the content of which can be changed\@nd will be lost dule to a
power|cycle

3.20
RAM-RO
RAM that cannot be written using any command

3.21
RAM-RW
RAM that can be modified using one or morexcommands

3.22
random address
random 24-bit number generated by the control gear on request during system initialisatjon

Note 1 to entry: Clause A.1 provides an example of how the search and random addresses are used.

3.23
reset $tate
state in which all NVM/variables of the control gear have their reset value, except those that
are marked "no cliange" or are otherwise explicitly excluded

3.24
ROM
non-vqlatilé read-only memory, the content of which is fixed

Note 1 to entry: In this document read-only is meant from a system perspective. A ROM variable may actually be
implemented in NVM, but this document does not provide any mechanism to change its value.

3.25
scene
configurable preset level

3.26
search address
24-bit number used to identify an individual control gear in the system during initialisation

Note 1 to entry: Clause A.1 provides an example of how the search and random addresses are used.
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short address
type of address used to address an individual control gear in the system

3.28

startup
time needed to change from lamp off to normal operation of the lamp or failure state

Note 1 t

3.29

o entry: This time includes preheat and ignition.

strictly monotonic

either

3.30
target
value

command

3.31
TMAS
value

Note 1 {
location

3.32
YES
answe

entirely increasing or decreasing without repeating values

level
representing the target light output expected after completion of,the curren

K
vith the least significant bit set to 0 and all other binary digits set to 1

o entry: This means that an 8-bit backward frame of TMASK jis @ value of OxFE, and a multi-byte
of 24 bits containing TMASK is a value of OxFFFFFE.

I to a query where a backward frame of MASK is sent

level

memory

s and

je of 0

minor

4 General

4.1 |[General

The rgquirements of IEC 62386-101:2022, Clause 4 apply, with the restrictions, changg
additigns identified below.

4.2 Nersion number

This stibclause replaces IEC 62386-101:2022, 4.2.

The vgrsion shall be in the format "x.y", where the major version number x is in the rang

to 62 and the minor version number y is in the range of 0 to 2. When the version number is
encoded(intdo a byte, the major version number x shall be placed in bits 7 to 2 and the
version-pumber Y; shall he plar\nrl inhits 1 to0 0

At each amendment to an edition of IEC 62386-102 the minor version number shall be
incremented by one.

At a new edition of IEC 62386-102 the major version number shall be incremented by one and
the minor version number shall be set to 0.

The current version number is "versionNumber" as defined in Table 16.

NOTE

IEC documents are generally subject to two amendments before a new edition is prepared.
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5 Electrical specification

The requirements of IEC 62386-101:2022, Clause 5 apply.

6 Bus power supply

If a bus power supply is integrated into a control gear, the requirements of
IEC 62386-101:2022, Clause 6 apply.

7 Transmission protocol structure

7.1 General

The requirements of IEC 62386-101:2022, Clause 7 apply, with the following additions.

7.2 [16-bit forward frame encoding
7.21 General

For commands, the 16-bit forward frame shall be encoded as dé€picted in Table 1.

Table 1 — 16-bit command frame encoding

Bytes/Bits
Address byte Opcode byte Device addressing mgthod

15 |14 | 13 [ 12|11 [ 10] o |8 7.0
0 64 short addresses X Short addressing
1 0 0 16 group addresses X Group addressing
1 1 1 1 1 1 0 X Broadcast unaddresged
1 1 1 1 1 1 1 X Broadcast

1010 0000 to 1100 1014 Special command

1100 1100 to 1111 1011 Reserved

a8 Se|ector bit, see 7.2.2; 0 indicates DAPC, 1 indicates other command.

7.2.2 Address‘byte
The address byte provides

o thg miethod of device addressing used by the application controller;

e the fype of command fransmitted in the opcode byfe;
Bit 8 = '1": standard command;
Bit 8 = '0": direct arc power control (DAPC) command,;
e address spaces for special commands;

e reserved device addresses.

Reserved addresses should not be used by the application controller.

7.2.3 Opcode byte
The opcode byte provides

o for DAPC commands, the requested light output;
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standard commands, the opcode;

command-specific information for special commands;

reserved information for reserved commands.

8 Timing

The re

quirements of IEC 62386-101:2022, Clause 8 apply.

9 Method of operation

9.1

The re

9.2
9.2.1

Contrg
specifi

Figure

a confrol gear is referred to as 100.%. All levels are specified in a relative way. Phy

there
known

NOTE
9.2.2
9.2.2.1

Depen
gear.

General

quirements of IEC 62386-101:2022, Clause 9 apply with the following additions.

Control gear
General

| gear receive commands from application controllers Application controlle
ed in IEC 62386-103:2022.

Requested light output

|

Control gear Arcpower < Light output

A

Actual level

IEC
Figure 2 — Control gear directly operating a light source

2 shows how the various levels [ead to light output. The maximum (light) output I

s a minimum that the contrel gear can supply whilst there is still light output. ]
as the physical minimumjevel (PHM).

PHM is control gear specific, and is greater than 0.
Control gear_phases
General

ding-onthe light source, various phases of operation can be identified within a
beg, 9:2.2.2 through 9.2.2.5.

s are

bvel of
sically
Ihis is

control

9.2.2.2 Standby

During this phase, the lamp is off and only in this phase both "targetLevel" and "actualLevel"

are 0.

9.2.2.3 Startup

Startup is a transitional phase changing from standby to normal operation or failure. This

phase

is sometimes noticeable as a delay. Examples are:

e preheat: the lamp is heated to prepare for ignition. This is typically seen for fluorescent
light sources;

e ignition: the lamp is ignited. This is typically seen for high intensity discharge (HID) light
sources and fluorescent light sources after preheat;
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e power stage preparation.

For further information and exceptions refer to 9.16.3.

9.2.2.4 Normal operation

While in normal operation the lamp is emitting light and can be operated as expected.
For further information and exceptions refer to 9.16.3.

9.2.2.5 Failure

During the failure phase the lamp cannot be operated as expected.
For fufther information and exceptions refer to 9.16.3.

9.3 |Dimming curve

The dimming curve determines how the level shall be translated into light output.

An "adtualLevel” greater than or equal to 1 and less than or equal to 254 shall be translated
into light output according to

actualLevel -1 1

. 253,
Light qutput (actualLevel) = 10 3 % .

Light gutput is expressed relative to the maximum possible light output of a given cpntrol-
gear-lamp combination. The dimming curve starts at 0,1 % for "actualLevel” equal to 0x01 and
ends at 100 % for "actualLevel” equal to OXFE. The dimming curve is strictly monotonic, and
the relptive accuracy shall be +% step. This shall be tested using a fade, excluding PHM.

NOTE 1| The dimming curve is intended‘té.compensate the light sensitivity curve of the human eye.
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—— Dimming curve
Maximum values
Minimum values
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Actual level

Figure 3 — Dimming curve

IEC

The agcuracy of light output is specified by the test points given in Table 2. The test pdints of
Table R and the dimming curve are depigted in Figure 3, and Table 3 shows the light joutput
versug the level. The lamp type or load.used during testing shall be stated for reproducibility.
Table2 — Dimming curve tolerance
LeVel 1 60 85 126 145 170 195 216 229 243 254
Minimum 0,05 0,25 0,50 2,00 3,93 7,00 | 15,00 | 27,28 | 40,00 | 63,53
value
Nomj|nal 0,10 0;50 0,99 3,04 5,10 | 10,09 | 19,97 | 35,43 | 50,53 | 74,05 |[100,00
val|1e
Maxiltnum 0,20 1,00 2,00 4,50 7,50 15,0 | 30,00 | 52,09 | 71,00 | 86,14
valtie

Toleranices are given in % and rounded to two decimal places.
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Table 3 — Dimming curve

Level Light Level Light Level Light Level Light Level Light
output output output output output

1 0,100 52 0,402 103 1,620 154 6,520 205 26,241
2 0,103 53 0,414 104 1,665 155 6,700 206 26,967
3 0,106 54 0,425 105 1,711 156 6,886 207 27,713
4 0,109 55 0,437 106 1,758 157 7,076 208 28,480
5 0,112 56 0,449 107 1,807 158 7,272 209 29,269
6 0,115 57 0,461 108 1,857 159 7,473 210 30,079
7 0,118 58 0,474 109 1,908 160 7,680 211 30,911
8 0,121 59 0,487 110 1,961 161 7,893 212 31,767
9 0,124 60 0,501 111 2,015 162 8,111 213 3p,646
10 0,128 61 0,515 112 2,071 163 8,336 214 3B,550
11 0,131 62 0,529 113 2,128 164 8,567 215 34,479
12 0,135 63 0,543 114 2,187 165 8,804 216 3p,433
13 0,139 64 0,559 115 2,248 166 9,047 217 3p,414
14 0,143 65 0,574 116 2,310 167 9,298 218 37,422
15 0,147 66 0,590 117 2,374 168 9,555 219 3B,457
16 0,151 67 0,606 118 2,440 169 9,820 220 3p,522
17 0,155 68 0,623 119 2,507 170 10,091 221 4,616
18 0,159 69 0,640 120 2,577 171 10,371 222 41,740
19 0,163 70 0,658 121 2,648 172 10,658 223 4p,895
20 0,168 71 0,676 122 2,721 173 10,953 224 44,083
21 0,173 72 0,695 123 2,797 174 11,256 225 46,303
22 0,177 73 0,714 124 2,874 175 11,568 226 4p,557
23 0,182 74 0,734 125 2,954 176 11,888 227 47,846
24 0,187 75 0,754 126 3,035 177 12,217 228 4p,170
25 0,193 76 0,775 127 3,119 178 12,555 229 5p,531
26 0,198 N 0,796 128 3,206 179 12,902 230 51,930
27 0,203 78 0,819 129 3,294 180 13,260 231 5B,367
28 0,209 79 0,841 130 3,386 181 13,627 232 54,844
29 0;215 80 0,864 131 3,479 182 14,004 233 5p,362
30 0,221 81 0,888 132 3,576 183 14,391 234 5[7,922
31 0,227 B2 0,913 33 3,675 8% 24,790 235 59,526
32 0,233 83 0,938 134 3,776 185 15,199 236 61,173
33 0,240 84 0,964 135 3,881 186 15,620 237 62,866
34 0,246 85 0,991 136 3,988 187 16,052 238 64,607
35 0,253 86 1,018 137 4,099 188 16,496 239 66,395
36 0,260 87 1,047 138 4,212 189 16,953 240 68,233
37 0,267 88 1,076 139 4,329 190 17,422 241 70,121
38 0,275 89 1,105 140 4,449 191 17,905 242 72,062
39 0,282 90 1,136 141 4,572 192 18,400 243 74,057
40 0,290 91 1,167 142 4,698 193 18,909 244 76,107
41 0,298 92 1,200 143 4,828 194 19,433 245 78,213
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Level Light Level Light Level Light Level Light Level Light
output output output output output

42 0,306 93 1,233 144 4,962 195 19,971 246 80,378
43 0,315 94 1,267 145 5,099 196 20,524 247 82,603
44 0,324 95 1,302 146 5,240 197 21,092 248 84,889
45 0,332 96 1,338 147 5,385 198 21,675 249 87,239
46 0,342 97 1,375 148 5,535 199 22,275 250 89,654
47 0,351 98 1,413 149 5,688 200 22,892 251 92,135
48 0,361 99 1,452 150 5,845 201 23,526 252 94,686
49 0,371 100 1,492 151 6,007 202 24177 253 97,307
50 0,381 101 1,534 152 6,173 203 24,846 254 100,000
51 0,392 102 1,576 153 6,344 204 25,534

9.4 [Calculating "targetLevel”

An application controller instructs the control gear on the requested“light output and pn the

behavijour during the transition from the '"actualLevel” to the_/ftargetLevel” by means of

approq

The "t

riate opcodes.

e 0x00 shall be accepted as "targetLevel” and turn-off. the light.

e An
e An
° llM

e A

The re
based

On ev
cycle,
the ne

9.5
9.5.1

y value between 0x01 and "minLevel" shall ¥ésult in "targetLevel” = "minLevel”.
y value between "maxLevel” and OXFE shall result in "targetLevel” = "maxLevel”.
ASK" shall have no effect on "targetlbevel” except when a fade is running, see 9.5.

other values shall be accepted as' "targetLevel”.

quested target level calculation of "targetLevel” shall also be applied if the req
on an internally stored yvalue, such as a scene, "powerOnLevel”, or "systemFailurell

bry change of "targetLevel", with the exception of the initialisation caused by a
the control gear(shall update "limitError” (see 9.16.5) and shall set "lastLightLe
W "targetLevel "\If "targetLevel” is not 0x00, "lastActiveLevel” shall be set to "targetL

Fading

General

rgetLevel" shall be calculated on the basis of the requested light output as followg:

hest is
evel”.

power
vel” to
evel".

Fading

ppppppppppp

" and

thus the light output, shall be strictly monotonic according to the applicable dimming curve.

A fade

e USi

e USI

A fade

can be started in two ways:

ng a fade time: this sets a time to use for the fade process;

ng a fade rate: this sets a speed to use for the fade process.

shall not be started if the calculated "targetLevel” is equal to "actualLevel”.

When a fade starts, the fade timer shall be started and "fadeRunning” shall be set to TRUE

(see 9

.16.6).

During the fade, the light output shall be maintained as close to the ideal fading curve as

possib

le.
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During a process of fading up, "actualLevel” shall be incremented at a time corresponding to
the intersection of an ideal fading curve with the mid-point between "actualLevel” and
"actualLevel” + 1. Likewise, when fading down, "actualLevel” shall be decremented at a time
corresponding to the intersection of an ideal fading curve with the mid-point between
"actualLevel” and "actualLevel” — 1. Figure 4 illustrates this, and applies for fades started using
either fade time or fade rate.

Measurements of fade time or fade rate shall start after the stop condition of the command
that triggers it. If the fade takes place immediately after startup, measurement shall be done
from the moment "lampOn" is TRUE or, in case of total lamp failure, from the moment
"lampFailure" is confirmed TRUE. A fade shall automatically end when the fade timer has been
active for the applicable fade time. At this point the fade timer shall be stopped and
"fadeRYnning" shall be set to FALSE (see 9.16.6).

This means that the control gear fades to the target level even in the case of & totall lamp
failure| If a lamp is to be switched off at the end of the fade, the step from "minLevel” tp 0x00
shall pot contribute to the fade time. The step from "minLevel” to 0x00."shall be|taken
immediately after the fade time has elapsed.

0x00 "minLevel” shall not contribute to the fade time. This me&ans that the fade time| starts

If a Iaer is to be lit at the beginning of the fade and dimmed to a cestain value, the step from
t
when t{he startup phase has finished.

NOTE |[The transition from 0x00 to "minLevel"” incorporates startup.

MIN Fading down curve
+3 [ R 1
’ /4 : -
q@a/c -
. Ur[/ -
1 e fagy
. ’ //79 OlO,,l,
MIN | ey
+2 T -
MIN _| el P TP
+1 - — .I
MIN —| [ :
Fading up curve |
Startup time !
(0. when —»| ;
<Eding down) |
Off .
| | |
Stop condition Fade time start 1/3 Fade time 2/3 Fade time Fade time

IEC
Figure 4 — Level over time, fading up and down
Testing shall be done with "minLevel" 2 PHM + 1. For further information, see Annex B.

9.5.2 Fade time

The fade time shall be in accordance with Table 4:

"fadeTime" shall be set on receipt of the command "SET FADE TIME (DTR0)". "fadeTime" can
be queried using QUERY FADE TIME/FADE RATE.
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The "fadeTime" shall be set to a value according to the following steps:

e if "DTRO" > 15: 15
e in all other cases: "DTR0"

The fade time shall be calculated on the basis of "fadeTime" as follows:

o if "fadeTime"” = 0: use the extended fade time (see 9.5.4);

" fadeTime" 1]
S

o if "fadeTime" is in the range [1,15]: 2[ 2

Table FTists the possible Tade time values.
Table 4 — Fade times
Minimum fade time Nominal fade time | Maximum fade‘time
"fadeTime"
S S S

0 Extended fade
1 0,6 0,7 0,8
2 0,9 1,0 1,1
3 1,3 1,4 1,6
4 1,8 2:0 2,2
5 2,5 2,8 3,1
6 3,6 4,0 4,4
7 5,1 57 6,2
8 7,2 8,0 8,8
9 10,2 11,3 12,4
10 144 16,0 17,6
11 20,4 22,6 24,9
12 28,8 32,0 35,2
13 40,7 45,3 49,8
14 57,6 64,0 70,4
15 81,5 90,5 99,6

9.5.3 Faderate

The fagde rate shall be in accordance with Table 5.

"fadeRate" shall be set on receipt of the command "SET FADE RATE (DTR0)". "fadeRate" can
be queried using QUERY FADE TIME/FADE RATE.

The "fadeRate"” shall be set to a value according to the following steps:
o if "DTRO"> 15: 15

o if "DTRO" = 0: 1

e in all other cases: "DTR0"
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The fade rate shall be calculated on the basis of "fadeRate” as follows:

Fade rate = _ %06 steps/s.

( "fadeRate" ]
2 2

Table 5 lists the possible fade rate values.

Table 5 — Fade rates

Mo fado—rat Nominalfadotat M fado—rat
"fadeRate"
steps/s steps/s steps/s

1 322 358 394

2 228 253 278

3 161 179 197

4 114 127 139

5 80,5 89,4 98,4

6 56,9 63,3 69,6

7 40,3 44,7 49,2

8 28,5 31,8 34,8

9 20,1 22,4 24,6

10 14,2 15,8 17,4

11 10,1 11,2 12,3

12 7.1 7,9 8,7

13 5,0 5,6 6,1

14 3,6 4,0 4,3

15 2,5 2,8 3,1
9.5.4 Extended fade time
If "faddTime" equals 0;-and the fast fade time as defined in IEC 62386-207 is implement¢d and
equalg 0, the extended’fade time shall be used.
The extended(fade time can be set using a base value and a multiplier according to Tlable 6
and Table 7 The extended fade time can be calculated based on the base value a

multiplication factor.

nd the

Fade time = extendedFadeTimeBase - extendedFadeTimeMultiplier

This yields a range of 100 ms to 16 min, and a special value indicating no fade (as quickly as

possible).
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Table 6 — Extended fade time — Base value

Base bits Base value
0000b 1
0001b 2
0010b 3
0011b 4
0100b 5
0101b 6
84-46b- 7
0111b 8
1000b 9
1001b 10
1011b 11
1011b 12
1100b 13
1101b 14
1110b 15
1111b 16

Table 7 — Extended fade‘time — Multiplier

Multiplier bits Multiplication factor

Minimum Nominal Maximum
000b 0 ms@ Oms? 0Oms?@
001b 95-ms 100 ms 105 ms
010b 0,95s 1s 1,05 s
011b 9,5s 10s 10,5 s
100b 0,95 min 1 min 1,05 min
101b Reserved
110b Reserved
111b Reserved

2\ "No fade (as quickly as possible).

On execution of "SET EXTENDED FADE TIME (DTR0)" the control gear shall set the following
values based on "DTR0". The format used shall be 0YYYAAAADb, where YYYb equals the fade
time multiplier, and AAAAb the fade time base: The resulting fade time shall be monotically
increasing when the base time increases.

e If"DTR0"> 0100 1111b:
— "extendedFadeTimeBase" shall be set to O;

— "extendedFadeTimeMultiplier" shall be set to 0 ms, effectively setting the fade time to 0 s
meaning no fade (as quickly as possible). The transition from "actualLevel” to
"targetLevel” shall take place immediately and the light output shall be adjusted as
quickly as possible, meaning less than 0,8 s which represents the maximum fade time
for "fadeTime" = 1 (see Table 4).
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e In all other cases:
— "extendedFadeTimeBase" shall be set to AAAAD;
— "extendedFadeTimeMultiplier" shall be set to YYYb.
The extended fade time can be queried using "QUERY EXTENDED FADE TIME". The answer

shall be 0 YYY AAAADb, where YYYb equals "extendedFadeTimeMultiplier" and AAAADb equals
"extendedFadeTimeBase".

9.5.5 Using the fade time

Commands that use a fade time shall start a fade using the applicable fade time. This time
can bg determined based on the Tollowing rules:

o If "fadeTime" > 0: see Table 4.

o |If YfadeTime" = 0: The extended fade time shall be used, see Table 6 and_ Table [. The
extended fade time can be calculated by multiplying the base value and the’multipliefr.

o If lextendedFadeTimeMultiplier" = 0 ms, the fade time equals 0 s, meaning no fafle (as
quickly as possible). The transition from "actualLevel” to "targetlevel” shall take| place
imJnediater and the light output shall be adjusted as quickly as pessible.

The tqrget level shall be calculated on the basis of the command parameter. After the fade
time has expired, the calculated target level shall be reached

The extended fade time also supports fade times below 0,7 s. If a fade time faster than 0,7 s
is stafted, and that fade time cannot be realisedby the control gear and light $ource
combination, such control gear shall adjust the light*output as quickly as possible. Hoever,
the coptrol gear shall respond as if the fade has_finished within the requested time.

9.5.6 Using the fade rate
9.5.6.1 Fading with "UP" and "DOWN" commands

Commjands "UP" and "DOWN" shall.start a 200 ms + 20 ms fade.

"targetf.evel" shall be calculated on the basis of the "actualLevel” using the applicablg fade
rate. After the 200 ms faderhas expired, the calculated target level shall be reached.

NOTE 1 Since the fade rate is used, it is possible to reach "minLevel” or "maxLevel” before the end of the fade.
This dogs not result in.the “'fadeRunning"” bit being cleared.

NOTE 4 Because there are fade rate tolerances, different control gear can react to commands that use fhe fade
rate at plightly.different effective rates. Consequently, after the processing of these relative dimming commands,
differenf geaf can have different values for "targetLevel” (and therefore also for "actualLevel" and "lastLightLdvel").

9.5.6.; = H 1] " " (1]

Command "CONTINUOUS UP" shall set "targetLevel" to "maxLevel" and start a fade using the
applicable fade rate. The fade shall stop when "maxLevel" is reached.

Command "CONTINUOUS DOWN" shall set "targetLevel" to "minLevel” and start a fade using
the applicable fade rate. The fade shall stop when "minLevel" is reached.

Upon execution of either a "CONTINUOUS UP" or "CONTINUOUS DOWN?" instruction at least
one step shall be made, unless this is precluded by the values of "minLevel" or "maxLevel".

Refer to 9.5.9 for stopping a fade before reaching "minLevel" or "maxLevel”.

NOTE 1 In contrast to the "UP" and "DOWN" instructions, it is not possible to reach "minLevel" or "maxLevel”
before the end of the fade. Therefore, "fadeRunning" bit is going to be cleared at the end of a fade.
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NOTE 2 Similar to the "UP" and "DOWN" instructions, different control gear can end up with different values for
"targetLevel”, "actualLevel" and "lastLightLevel" after the fade has been stopped ahead of time (e.g. via
DAPC(MASK)).

9.5.7 System response to changes during a fade

If "fadeTime", "extendedFadeTimeBase", extendedFadeTimeMultiplier" and/or "fadeRate" is changed
during a running fade, then the running fade shall finish without the fade time and/or fade rate
being recalculated. The next fade shall use the recalculated values.

9.5.8 System response to changes during standby and startup

If a fade_is initiated during standby, the fade process shall be pended with "actuallevel" equal
to "minLevel" during the startup phase. The reaction to level commands shall be the samnle as if
the lamp(s) were operating at "minLevel”.

If a fade is initiated during startup, the fade process shall be pended at "wciualLevel'. The
reactign to level commands shall be the same as if the lamp(s) were operating at
"actualLevel".

The fade shall start:

e asj|soon as "lampOn"is TRUE, or

e in {he case of total lamp failure, as soon as "lampFailureis confirmed TRUE.

For fufther information on "lampOn" and "lampFailure" see 9.16.3 and 9.16.4.

9.5.9 Stopping a fade

Any cgmmand setting one or more of the follewing variables
o "taygetLevel”, "minLevel”, "maxLevel"

as well as the execution of one of the.following commands
¢ "DAPC(MASK)", "IDENTIFY\DEVICE"

shall stop a running fade.

NOTE 1| The fade stops éven if the value of the affected variable does not change.

When Ja runningfade is stopped by an application controller, the fade timer shall be s{opped
immediately. After the fade timer has been stopped, "targetLevel” shall be set to "actuafLevel”
and the command shall be executed (if applicable).

If a running fade is stopped whilst it was pending at "minlevel” during startup, the contr¢l gear
shall finish the startup process.

NOTE 2 This implies that in such a case both "targetLevel” and "actualLevel” are equal to "minLevel”.
9.6 Min and max level

Changing the min or max level shall stop any running fade, before the storage of the new min
or max level.

"SET MIN LEVEL (DTR0)" shall set "minLevel” depending on the "DTR0" value:

e if0< "DTRO" < PHM: PHM;
e if "DTRO" 2 "maxLevel” or MASK: "maxLevel”;

e in all other cases: "DTRO0".
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If "actualLevel” > 0 and "actualLevel” < "minLevel” as a result of setting a new min level,
"targetLevel” shall be re-calculated on the basis of the new "minLevel”. "actualLevel” shall be
changed to "targetLevel” immediately and the light output shall be adjusted as quickly as

possib

le. As a consequence, "limitError" shall be set to TRUE.

"SET MAX LEVEL (DTR0)" shall set "maxLevel” depending on the "DTR0" value, as follows:

o if "minLevel” 2 "DTRO": "minLevel";
e if "DTRO" = MASK: OxFE;
e in all other cases: "DTR0".

If "actyalLevel” > "maxLevel” as a result of setting a new max level, "targetLevel” shall
calculated on the basis of the new "maxLevel”. "actualLevel” shall be changed to "taigé
immediately and the light output shall be adjusted as quickly as possible. As a conseq

be re-
(Level”
lence,

es. For
djusting

by a
ditions

"limitEpror" shall be set to TRUE.

NOTE ['minLevel” and "maxLevel” can be used to compensate for differences in control gear propert

examplgq. if control gear have different values for PHM, they can be made to behave in.a,similar way by a

"minLevgl".

9.7 [|Commands

9.71 General

A conjrol gear shall check the device addressing scheme to see if it is addressed

command. The control gear shall accept the command,\unless any of the following con

hold:

e The command is sent using short addressing and the given short address is not equal to
"shortAddress".

e The command is sent using group addressing and the given group does not match

the
e Th

e Th
MA

e Th
The fo

e ey

groups identified by "gearGroups!:
b command is sent using reserved addressing.

b command is sent using.broadcast unaddressed addressing and "shortAddress’|
SK.

e command is not défined (e.g. reserved command).
lowing command-groups can be identified:

el instructions;
level instructions without fade;

level instructions initiating a fade;

any of

is not

° Comﬁgnrnhnn |nc+r||r‘+|nnc;

e queries;

e special commands;

instructions;

queries;

e application extended commands.

9.7.2

Level instructions without fade

Level instructions without fade are instructions where the "targetLevel” shall be calculated; the
transition from "actualLevel” t0 "targetLevel” shall take place immediately and the light output
shall be adjusted as quickly as possible.
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These commands can be divided into three categories:

e absolute level commands

"OFF", "RECALL MIN LEVEL", "RECALL MAX LEVEL"
e relative level commands

"STEP UP", "STEP DOWN", "ON AND STEP UP", "STEP DOWN AND OFF";
e configuration commands

"RESET", "SET MIN LEVEL (DTR0)", "SET MAX LEVEL (DTR0)".

9.7.3 Level instructions initiating a fade

Level |nstructions initiating a fade are instructions where the "targetLevel” shall be caletlated;
"actuallLevel” shall fade to the "targetLevel” using the applicable fade time or fade.rate] If the
fade cTme equals 0s, the transition from "actualLevel” to "targetLevel” shallVtake| place
immediately and the light output shall be adjusted as quickly as possible.

These|commands can be divided into two categories:

e absgolute level instructions using the fade time

— |"DAPC (level)", "GO TO SCENE (sceneNumber)", "GO TOLAST ACTIVE LEVEL";
o relative level instructions using the fade rate

— ["UP", "DOWN";

— ["CONTINUOUS UP", "CONTINUOUS DOWN".

9.7.4 Configuration instructions

Configluration instructions can be used to modify several control gear properties.

9.7.5 Queries

Querigs can be used to request the value of several control gear properties.

9.7.6 Special commands

The special commands~are a group of commands that are not addressable. All contrgl gear
shall interpret the spetial commands.

9.7.7 Application extended commands

Commpands-with their opcode in the range OxEO to OxFF are reserved for special devicg types
or feafures:=—-Each device type or feature redefines these commands, except for the corhmand
with ppcdéde O0xFF ("QUERY EXTENDED VERSION NUMBER"). See 9.18 for_further
information.

9.8 Command iterations
9.8.1 General

The requirements of IEC 62386-101:2022, 9.4 apply with the following additions.

9.8.2 Command iteration of "UP" and "DOWN" commands
"UP" and "DOWN" instructions can be sent as a command iteration. Upon execution of the

first instruction of such an iteration, unless this is precluded by the values of "minLevel" or
"maxLevel", one step (final "targetLevel" = calculated "targetLevel" £ 1) shall be made.

NOTE 1 This ensures that there is an effect at the start of an iteration.
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After that first step, the 200 ms fade shall start using the applicable fade rate. Subsequent
steps shall be executed at intervals determined by the applicable fade rate, as long as the
iteration continues. Every "UP" or "DOWN?" instruction executed as a part of the iteration shall
cause the 200 ms fade time to be restarted and "rargetLevel” to be recalculated accordingly.
The transition of "actualLevel" shall occur according to 9.5.1 and Figure 4, with the first such
transition, excluding the initial step, occurring at a time of 1/(2 - "fadeRate") after execution of
the first "UP" and "DOWN" command.

NOTE 2 |If the fade rate changes during a command iteration, the new fade rate is not used during the execution
of this command iteration.

Figure 5 summarizes the required behaviour. The iterations start at Cmd 1, and end at Time
out.

12 + "fude
Rate") 1/"fadeRate" 1/"fadeRate"
- > | P 4P
1 | | | V4 | L
I T T T A T %
Step Step Step Step i Step :
—H I
— | : ; :
— : : :
| |_|| ' : :
T T T T T T T T T Time T Time
Cmd1 2 3 4 5 6 7 8 Ccmd9 out Cmdf out,

EC
Figure 5 — Timing and response when executing command iteration

9.8.3 DAPC SEQUENCE (deprecated)

"ENABLE DAPC SEQUENCE/}~starts a direct arc power control (DAPC) command iteration
that allows dynamic control of the light output.

Upon ¢xecution of "ENABLE DAPC SEQUENCE" the control gear shall temporarily use [a fade
time of 200 ms £ 20 ms while the command iteration is active independent of the actual fade
time or extended“fade time. After the last fade of the sequence has finished, the driginal
values| shall be-used.

NOTE |As,the fade time and fade rate variables do not change, the fade time and fade rate can be sef and/or
queried|as\normal.

The DAPC sequence shall end if 200 ms elapse without the control gear accepting a
"DAPC (level)" command. The DAPC sequence shall be aborted on execution of an indirect
arc power control command. "ENABLE DAPC SEQUENCE" accepted during DAPC command
iteration, shall be discarded.

While the DAPC sequence is active, each execution of a "DAPC (level)" command shall start a
200 ms fade.

If the control gear and light source combination cannot realise a fade time of 200 ms as
required by the DAPC sequence, such control gear shall adjust the light output as quickly as
possible. However, the control gear shall respond as if the fade has finished within the
requested time.
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9.9 Modes of operation
9.9.1 General

Different operating modes can be selected by means of  command
"SET OPERATING MODE (DTR0)". The currently selected "operatingMode” can be queried by
means of "QUERY OPERATING MODE".

Operating modes 0x00 to Ox7F are defined in this document. At least operating mode 0x00
shall be available. Operating modes 0x80 to OxFF are manufacturer specific. The query
"QUERY MANUFACTURER SPECIFIC MODE" can be used to determine whether the control
gearis in an IEC 62386 standard operating mode or in a manufacturer-specific mode.

9.9.2 Operating mode 0x00: standard mode

If a device is in standard mode ("operatingMode” = 0x00), its behaviour shall b€)as is required
per this document, until it is set in an operating mode different from 0x00.

9.9.3 Operating mode 0x01 to 0x7F: reserved

Operating modes 0x01 to Ox7F are reserved and shall not be used.

9.9.4 Operating mode 0x80 to O0xFF: manufacturer-specific modes

Manufacturer-specific modes should only be used if the features required by the appl|cation
are nqt covered by the IEC 62386 series. If a contrel gear is in a manufacturer-specific
operating mode, the behaviour of the control gear may be manufacturer specific as we|l, with
the following exceptions:

o with regard to bus access, the control gearishall adhere to IEC 62386-101:2022;

e thg control gear shall adhere to this document at least as far as the following commands
arg concerned:

— |"SET OPERATING MODE (DTR0)", "QUERY OPERATING MODE", and
"QUERY MANUFACTURERSPECIFIC MODE".

— |all special commands (see 11.7) except
WRITE MEMORY LOCATION (DTRI, DTRO, data),
WRITE MEMORYSLOCATION — NO REPLY (DTRI, DTRO, data) and PING.

For th¢ above commands, the requirements of 7.2 shall apply.

It is rqcommended that even in manufacturer-specific modes, the commands as specified in
all implemented parts of the IEC 62386 series still be obeyed.

9.10 [Memory banks
9.10.1 General

Memory banks are freely accessible memory spaces containing information or configuration
settings of the control gear. Not all consecutive memory banks need to be implemented. Also
within a memory bank not all consecutive locations need to be implemented. All implemented
memory bank locations of all implemented memory banks are readable using memory access
commands. Part of the memory is read-only and either programmed by the manufacturer of
the control gear or updated by the control gear itself. For all other parts, write access using
memory access commands can be enabled by the manufacturer. Except for location 0x02, all
writable locations of a memory bank are lockable unless specified in the corresponding
memory bank table. Locations within the memory banks shall be implemented using the
memory types shown in Table 8.
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Table 8 — Memory types

Memory type |Accessibility|Volatility® May be changed Description
via the bus? autonomously by the
control gear during
run time
ROM RO NV No For all fixed values that will not change during

run time of control gear.

NOTE ROM is read-only by its nature, but can
be changed during production programming.

RAM-RO RO \% Yes For values that will not be retained through a
power-cycle. Cannot be changed over the
fTteTface:

RAM{RW RW Vv Yes For values that will not be retained.throtph a
power-cycle. Can be changed oyer.the irfterface

NVMFRO RO NV Yes For values that will be retained, through g
power-cycle. Cannot be changed over th
interface.

114

NVM{RW RW NV Yes For values that will be(retained through 4
power-cycle. Can¢be.changed over the
interface.

2 RQ: Read-only. RW: Read-write.

b v:|volatile (not retained through a power-cycle). NV: non-volatile (retained through a power-cycle).

The adldressable memory space is limited to a maximum of 256 memory banks of makimum
255 bytes each (approximately 64 kBytes). As thiss document specifies how to implement
memofy bank 0 and 1 (if present), and reserves ‘memory banks 200 to 255, this leaves room
for 198 memory banks for manufacturer-specificcpurposes in the range of [2,199].

9.10.2] Memory map

If a manufacturer-specific memory bank in the range of [2,199] is implemented, allocation of
its content shall comply with the mémory map provided in Table 9.

Table.9= Basic memory map of memory banks

Address Description Default value Reset value® Memory| type
(factory)
0k00 Address of last accessible memory Factory burn-in, No change ROWM
|oeation range
[0x03,0xFE]
0kO01 Indicator byte? @ @ AnyF
0k02 Memory bank lock byte. Lockable OxFF OxFF¢ RAM-RW

BYtes I the memory bank shattbe
read-only while the lock byte has a
value different from 0x55.

[0x03,0xFE] Memory bank content? a a Any?@

OxFF Reserved — not implemented Answer NO No change n.a.

2 The purpose, default values, power on values, reset values, and memory types of these bytes shall be defined
by the manufacturer.

b Reset value after "RESET MEMORY BANK".

¢ Also used as power on value unless explicitly stated otherwise.

The byte in location 0x00 of each bank contains the address of the last accessible memory
location of the bank. The value shall be in the range [0x03,0xFE].
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The byte in location 0x01 is manufacturer specific. If implemented, the usage of this byte
should be described by the manufacturer (as well as the entire content of the memory bank).

NOTE 1 It could be used for example to store a checksum in case of a memory bank with static content. Using a
checksum on a memory bank where the content is changed by the control gear is not useful.

The byte in location 0x02 shall be used to lock write access. Memory location 0x02 itself shall
never be locked for writing. While this memory location contains any value different from
0x55, all memory locations marked "(lockable)" of the corresponding memory bank shall be
read only. The control gear shall not change the value of the lock byte other than as a
consequence of power cycle or a "RESET MEMORY BANK (DTR0)" or other command
affecting the lock byte.

Locatipn OxFF is a reserved location in every memory bank, and is not accessiblg. This
locatign shall not be implemented as a normal memory bank location. When addressed, the
contro| gear shall respond as if this location is not implemented, and it shallynot inctement
"DTROT.

NOTE 2 This location is reserved in order to stop the auto increment of "DTR0".
9.10.3| Selecting a memory bank location

In order to select a memory bank location, a combination.‘ef, memory bank numbe¢r and
locatign inside the memory bank is required.

The memory bank shall be selected by setting the.memory bank number in "DTRI|". The
locatign in the memory bank shall be selected by the value in "DTR0".

9.10.4| Protectable memory locations

Memory bank locations marked as "protectable" can have read or write protection appfied or
removed using a manufacturer-specific method.

Protectable locations with read  protection enabled shall reply MASK as a regult of
"READ MEMORY LOCATION (DIRI, DTR0)". In this case, the implementation or provigion of
the relpted feature is optional(

NOTE 1 Read protection canibe enabled by default. If read protection is enabled, this means that the| related
feature |is possibly not implemented and there is no obligation for the manufacturer to provide a mechgnism to
deactivdte read protection,

Protegtable locations with write protection enabled cannot be overwritten.

NOTE 4 This means no reply to the WRITE MEMORY LOCATION command when attempting to write to[a write-
protectdd location.

9.10.5 Memory bank reading
9.10.5.1 General

A selected memory bank location can be read by means of command
"READ MEMORY LOCATION (DTRI, DTR0)". The answer shall be the value of the byte at the
addressed memory bank location.

If the selected memory bank is not implemented, the command shall be discarded.

If the selected memory bank location is below location OxFF, "DTR0" shall be incremented by
one, even if the memory location is not implemented. Otherwise, "DTR0"” shall not change.
This mechanism allows for easy consecutive reading of memory bank locations.
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After reading a number of bytes from a memory bank, the application controller should check
the value of "DTR0" to verify it is at the expected or desired location. Any mismatch indicates
an error while reading.

9.10.5.2 Reading multi-byte values

To ensure consistent data when reading a multi-byte value from a memory bank, a
mechanism shall be implemented that latches all bytes of the multi-byte value when the first
byte of the multi-byte value is read, and holds them latched until the first byte of any multi-
byte or single byte value in any memory bank of the same logical unit is read.

Reading from a mulfi-hyfn location shall rnlr_\ly with the stored value and not values from the

write-Quffer that is used to buffer values before the complete value is written to memoiy (see
9.10.6|3).

9.10.5|3 Unimplemented locations
If a mgmory bank exists, and the selected memory bank location is

e nofimplemented and MASK is not shown in the allowed range of-values, or

e above the last accessible memory location,

the anpwer to "READ MEMORY LOCATION (DTRI, DTR0)" shall be NO.

If a mgmory bank exists, and the selected memory bank location is

¢ nofimplemented, and
e thd allowed range for the value stored in thedinemory bank location includes MASK,
the anpwer to "READ MEMORY LOCATION«(DTRI, DTR0)" shall be MASK.

NOTE |[The use of MASK in the range of allowed values shown in a memory bank table, effectively allpws the
implemgntation of the location to be optional.

9.10.5|/4 Temporarily unavailable locations

For mémory locations which, inelude TMASK in the range of allowed values in a memory bank
table, the answer to "READ, MEMORY LOCATION (DTRI, DTR0)" shall be TMASK if thg value
is temporarily unavailable. Except in fault conditions, the control gear shall provide a valid
value Within 30 s.

EXAMPLE After ancexternal supply power cycle, memory bank values such as measurements can be tenjporarily
unavailgble due to the settling time of digital filters, and is indicated by the use of TMASK.

NOTE |[If TMASK is returned repeatedly over a period of time, application controllers can deduce that there is a
fault in {he\Control gear.

9.10.5.5 Latching a complete memory bank for reading

Memory bank tables that show the lock byte value OxAA latches the complete bank, shall
operate as follows:

If the lock byte contains a value other than OxAA, writing the following values to the lock byte
shall cause the stated result:

o OxAA: All locations in the memory bank shall be latched and shall not change until the lock
byte is written, or a power cycle occurs.

e Other values: The memory bank latch shall not be affected.
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If the lock byte contains the value OxAA, writing the following values to the lock byte shall

cause

the stated result:

again until the lock byte is written, or a power cycle occurs.

latest values being returned.

OxAA: All locations in the memory bank shall be re-latched (updated) and shall not change

Other values: The memory bank latch shall be removed. Memory reads shall result in the

An attempt to write to any location other than the lock byte of a latched memory bank shall

result in the same behaviour as if the memory location were not implemented.

Latching-efafut-memery-bankshalrotaffectreadingorwriting-of-othermemery-banks,.

EXAMPLE The following example demonstrates two application controllers accessing a latched memory |pank: If

applicatjon controller A latches a full memory bank 202, then application controller B needs to /be awgre that

memory| bank 202 is latched. When application controller B reads from memory bank 202, application confroller B

will get the latched data. Application controller B can determine this by either monitoring the,bus activity rglated to

writing the lock byte, or by reading the lock byte before reading other locations.

9.10.6] Memory bank writing

9.10.6|1 General

Write gommands are special commands and therefore not addr&ssable. In order to sel¢ct the

correcl control gear the addressable command "ENABLE WRITE MEMORY" shall be| used.

Upon |execution of "ENABLE WRITE MEMORY", thel@addressed control gear shall set

"writefnableState” to ENABLED.

Only while "writeEnableState” is ENABLED, and the’addressed memory bank is implemlented,

the control gear shall execute the following commands to write to a selected memory bank

locatign:

e "WRITE MEMORY LOCATION (DTRI;DTRO0, data)": The control gear shall confirm writing
a memory location with an answer-equal to the value data.

NOTE 1| The value that can be read from ;the memory bank location is not necessarily data.

¢ "WRITE MEMORY LOCATION — NO REPLY (DTRI, DTRO, data)": Writing a memory
locjation shall not cause the control gear to reply.

A control gear shall set\"writeEnableState” to DISABLED if any command other than oneg| of the

followihg commands is“accepted:

o "WRITE MEMORY LOCATION (DTRI, DTRO, data)", "WRITE MEMORY LOCATION -
NQ REPLY(DTRI, DTRO, data)";

e "DTROdata)", "DTR1 (data)", "DTR2 (data)";

o "QUERY-CONTENTBDIROS I QUERY-CONTENT DR QUERY-CONTENTBTR2"

NOTE 2 This means that commands other than those shown above, which are accepted and then discarded, still

set "writ

9.10.6

eEnableState” to DISABLED.

.2 Write failure

If the selected memory bank location is

loc

not implemented, or

above the last accessible memory location, or

ked (see 9.10.2), or

not writeable, or

is a protectable location that is currently write protected (see 9.10.4), or
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e there is an attempt to write a value outside of the permitted range,

the answer to "WRITE MEMORY LOCATION (DTRI, DTRO0, data)" shall be NO and no memory
location shall be written to. If this applies when writing to a multi-byte location, the reply of NO
shall occur after attempting to write to the least significant byte (LSB).

If the selected memory bank location is below location OxFF, "DTR0" shall be incremented by
one. Otherwise, "DTR0" shall not change. This mechanism allows for easy consecutive writing
to memory bank locations.

9.10.6.3

Writing multi-byte values

To engure consistent data when writing a multi-byte value into a memory bank, a RAM|buffer
shall e used such that the buffer stores the temporary bytes being written until-the LSB of
the mudlti-byte value is written, at which point the complete value is written tg the memory
bank Ipcations.

NOTE 1 The contents of buffers used to store temporary bytes for multi-byte writing.can be lost when|a write
operatign is started to any other multi-byte value in the same memory bank, or duringsa power-cycle, or as|a result
of execyition of RESET MEMORY BANK. This means that it is sufficient to includefanly one such RAM blffer for
writing, jper memory bank.

After Writing a number of bytes to a memory bank, the application controller should chgck the
value pf "DTR0" to verify it is at the expected or desired location. Any mismatch indicdtes an
error while writing.

NOTE 2
reached.

9.10.7

Memory bank 0

"DTR0" is also incremented if a non-implemented memory bank location is addressed before [0xFF is

Memofy bank O contains information abeut the control gear. Memory bank 0 shall be
implemented in all control gear.

Memofy bank 0 shall be implemented using the memory map shown in Table 10, with gt least

the mgmory locations up to address 0x7F implemented, excluding reserved locations.

Table 10 — Memory map of memory bank 0

Address Description Default value Mé¢mory
(factory) {ype

0x00 Addregs of last accessible memory location |factory burn-in ROW
0x01 Reserved — not implemented answer NO n.a.

0x02 Number of last accessible memory bank factory burn-in, ROM

range [0,0xFF]

0x03 GHN-byte-0-HSBH feetory-bara-ta RO
0x04 GTIN byte 1 factory burn-in ROM
0x05 GTIN byte 2 factory burn-in ROM
0x06 GTIN byte 3 factory burn-in ROM
0x07 GTIN byte 4 factory burn-in ROM
0x08 GTIN byte 5 (LSB) factory burn-in ROM
0x09 Firmware version (major) factory burn-in ROM
0x0A Firmware version (minor) factory burn-in ROM
0x0B Identification number byte 0 (MSB) factory burn-in ROM
0x0C Identification number byte 1 factory burn-in ROM
0x0D Identification number byte 2 factory burn-in ROM
0x0E Identification number byte 3 factory burn-in ROM
0xOF Identification number byte 4 factory burn-in ROM
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Address Description Default value Memory
(factory) type

0x10 Identification number byte 5 factory burn-in ROM

0x11 Identification number byte 6 factory burn-in ROM

0x12 Identification number byte 7 (LSB) factory burn-in ROM

0x13 Hardware version (major) factory burn-in ROM

0x14 Hardware version (minor) factory burn-in ROM

0x15 101 version number® factory burn-in, ROM

according to implemented version number

0x16 102 version number of all integrated control |factory burn-in, ROM
gear® according to implemented version number

0x17 103 version number of all integrated control [factory burn-in, ROM
devices? according to implemented version number

0x18 Number of logical control device units in the |factory burn-in, ROM
bus unit range [0,64]

0x19 Number of logical control gear units in the |factory burn-in, ROM
bus unit range [1,64]

0x1A Index number of this logical control gear factory burn-in, ROM
unit range [0,(location 0x19) #)1}

0x1Bf Current bus unit configuration’ factory burn-in® ROM

[0x1C,0Jx7F] [Reserved — not implemented answer NO n.a.

[0x80,0kFE] |Additional control gear information® e ROW

OxFF Reserved — not implemented answer NO n.a.

Key

GTIN global trade item number
LSB least significant byte
MSB most significant byte

2 1t i recommended that the product GTIN is-het re-used within the expected lifetime of the produlct after
installation.

b Forfnat of the version number is defined,ifi IEC 62386-101:2022, 4.2.
¢ Forgat of the version number is defined-in 4.2.

4 Forfnat of the version number i§ défined in IEC 62386-103:2022, 4.2. If not implemented, this is indichted by
OxFF.

¢ Purpose and (default) valug:of these bytes shall be defined by the manufacturer.

See| 9.20. If this location,is not implemented, the answer shall be NO.

9 The|current bus unit\eonfiguration can be changed by a manufacturer-specific method.

If therg is(more than one logical unit built into one bus unit, all logical units shall hayve the
same Vyaldes in memory bank locations 0x03 up to and including 0x19. All control gear Jogical
units stratthavethesame vatuesimtocatiom 0x 18-

A bus unit can contain both control gear and control devices. They share various numbers
(e.g. GTIN, unique identification number). To avoid problems when reading, and getting
different answers depending on the addressing scheme used, the memory bank layout is the
same for control gear and for control devices up to and including location 0x19. The data shall
be the same as well. The application controller can use either the commands specified in this
document or in I|EC 62386-103:2022 to identify the basic data, provided both are
implemented.
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The bytes in locations 0x03 to 0x08 ("GTIN 0" to "GTIN 5") shall contain the global trade item
number (GTIN) in binary (see [1]1). The bytes shall be stored most significant first and filled
with leading zeroes.

The bytes in locations 0x09 and 0x0A ("firmware version") shall contain the firmware version
of the bus unit.

The bytes in locations 0x0B to 0x12 ("identification number byte 0" to "identification number
byte 7") shall contain 64 bits of an identification number of the bus unit. It is recommended
that this identification number is the serial number. The identification number shall be stored
with the least significant byte in "identification number byte 7" and unused bits shall be filled
with 0,

The cqmbination of the identification number and the GTIN number shall be unique.

The byte in location 0x13 and 0x14 ("hardware version") shall contain the hardware vergion of
the bup unit.

The byte in location 0x15 shall contain the implemented IEC 62386-101 version number of the
bus urit.

The byte in location 0x16 shall contain the implemented IEC'62386-102 version number of the
bus urit.

The byte in location 0x17 shall contain the implemented IEC 62386-103 version number of the
bus urlit. If no control device is implemented, the yersion number shall be OxFF.

The byte in location 0x18 shall contain the number of logical control device units integrated
into the bus unit. The number of logical units shall be in the range of 0 to 64.

The byte in location 0x19 shall contain the number of logical control gear units integrated into
the bup unit. The number of logical units shall be in the range of 1 to 64.

The byte in location Ox1A shallrepresent the unique index number of the logical control gear
unit that implements that memory bank. The valid range of this index number is 0 to thie total
numbdgr of logical contrehgear units in the bus unit minus one.

EXAMPLE A product _can contain three control gear logical units with three different short addresses. Each of
these Idgical units has\the same GTIN and identification number, each reports the number of logical control gear
units wifh the valde,'3 and the index of the three control gear logical units is reported as 0, 1 or 2 respegctively.
Readind location~0x1A using broadcast yields a backward frame according to IEC 62386-101:2022, 9.6.2
(corrupted backward frame).

The byte.in location 0x1B, if present, shall contain the current bus unit configuration.|which
shall indicate the currently selected implementation of device types and logical units. See
9.20.

9.10.8 Memory bank 1 (optional)

Memory bank 1 is reserved for use by an original equipment manufacturer (OEM), (e.g. a
luminaire manufacturer) to store additional information, which has no impact on the
functionality of the control gear. Implementation of memory bank 1 is optional.

If implemented, memory bank 1 shall at least implement the memory locations up to and
including address 0x10. The fixed usage for location 0x00 to 0x02 and the recommended
memory map usage for locations 0x03 to 0x10 is shown in Table 11.

T Numbers in square brackets refer to the Bibliography.
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Table 11 — Memory map of memory bank 1

Address Description Default Reset Memory
value value® type
(factory)
0x00 Address of last accessible memory location factory burn- | no change ROM
in, range
[0x10,0xFE]
0x01 Indicator byte? @ @ any?
0x02 Memory bank 1 lock byte. Lockable bytes in the memory OxFF OxFF¢ RAM-RW
bank shall be read-only while the lock byte has a value
different from 0x55.

0x03 OEM GTIN byte 0 (MSB) OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

0x04 OEM GTIN byte 1 OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

0x05 OEM GTIN byte 2 0Xff no change NVM-RW
(lockgble)

0x06 OEM GTIN byte 3 OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

0x07 OEM GTIN byte 4 OxFF, no change NVM-RW
(lockgble)

0x08 OEM GTIN byte 5 (LSB) OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

0x09 OEM identification number byte 0 (MSB) OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

0x0A OEM identification number byte 1 OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

0x0B OEM identification number byte 2 OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

0x0C OEM identification number byte 3 OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

0x0D OEM identification number byte-4 OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

0x0E OEM identification number byte 5 OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

0xOF OEM identification number byte 6 OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

0x10 OEM identification number byte 7 (LSB) OxFF no change NVM-RW
(lockgble)

[0x11, Use-of these locations is specified in other parts of the d d d

OxFE] IEC 62386-2xx series.

OxFF Reserved — not implemented answer NO |no change n.a.

Key

GTIN global trade item number

LSB least significant byte

MSB  most significant byte

OEM  original equipment manufacturer

2 The purpose, default value, power on value, reset value and memory type of these bytes shall be defined by
the manufacturer.

b Reset value after "RESET MEMORY BANK".

Also used as power on value.

d  See other parts of the IEC 62386-2xx series.
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The bytes in locations 0x03 to 0x08 ("OEM GTIN 0" to "OEM GTIN 5") should be used to
identify the product containing the control gear. If the bytes are used for the GTIN, the bytes
shall be stored most significant bit first and filled with leading zeroes. These bytes should be
programmed by the OEM.

The bytes in locations 0x09 to 0x10 ("OEM identification number byte 0" to "OEM
identification number byte 7") should contain 64 bits of an identification number of the OEM
product. If the bytes are used for the identification number, it shall be stored with the least
significant byte in "ldentification number byte 7" and unused bits shall be filled with 0. These
bytes should be programmed by the OEM.

Th mbination ~f OOCMNM CTIN and OLCM iAdantifinatinn b ar cbhald bha i~
e cqmbinationofOEM-GHN-and-OEM-identificationrumbershould-be-unigue-

9.10.9] Manufacturer-specific memory banks

The manufacturer may use additional memory banks in the range of 2(to199 tq store
additignal information. The memory map of additional banks shall comply with. Table 9.

9.10.1D Reserved memory banks

Memofy banks 200 to 255 are reserved for future use, or are described in the IEC 62386-2xx
series| Implementation or use other than described in theEC 62386-2xx series [is not
permitfed.

9.11 |Reset
9.11.1] Reset operation

A control gear shall implement a reset operation to set all variables to their reset palues
(see Tpble 16).

NOTE |[For some variables this operation could-have no effect at all.

The rgset operation shall take atymost 300 ms to complete. While the reset operatiop is in
progrelss, the control gear can.respond to commands or not. However, until the| reset
operatjon is complete, none of the affected variables needs to have a defined value.

An application controllerycan trigger the reset operation using the "RESET" instructign and
should wait at least 350 s to ensure all control gear have finished the reset operation.

9.11.2] Reset-memory bank operation

A confrol gear shall implement a reset operation to set the content of all unlocked memory
banks [todtheir reset values (see 9.10), followed by locking the memory banks.

NOTE For some memory bank locations this operation could have no effect at all.

The reset memory bank operation shall take at most 10 s to complete. While this reset
operation is in progress, the control gear can respond to commands or not. However, until this
reset memory bank operation is complete, none of the affected memory bank locations have a
defined value.

An application controller can trigger the reset operation for a specific memory bank, or for all
implemented memory banks, using the "RESET MEMORY BANK (DTR0)" instruction and it
should then wait for at least 10,1 s to ensure all control gear have enough time to finish the
reset memory bank operation.
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9.12 System failure

If the control gear detects a system failure (see IEC 62386-101:2022, 4.11) and
"systemFailureLevel” is not MASK, "targetLevel” shall be calculated on the basis of
"systemFailureLevel”. The transition from "actualLevel” to "targetLevel” shall take place
immediately and the light output shall be adjusted as quickly as possible.

If "systemFailureLevel” is MASK, the control gear shall not react to a system failure.
On restoration of the bus idle voltage the control gear shall not react.

"systenfFatturetevetr“Tam be setandqueriedwith“SET-SYSTEMFATLTORELTEVEL(DTRY)" and
"QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL" respectively.

When [the bus power is restored after a system failure, bus-powered control gear’shall|follow
the power-on procedure defined in 9.13 below. Consequently,\)the variable
"systemFailureLevel” is not used. Nevertheless, all control gear, including bus-powered ¢ontrol
gear, ghall maintain "systemFailureLevel” and conform to the requirements,of the specifigations
of all the commands relating to it.

NOTE [Implementing "systemFailureLevel”, although this variable is normally_hot applicable for bus-powered
devices| is done to avoid separate test conditions of control gear.

9.13 |Power on

After gn external power cycle (see IEC 62386-101:2022, 4.11.1), the device shall refain its
most recent configuration, with the following exceptions:

¢ thg memory bank write enable state shall bé disabled for all memory banks and the lock
byfe shall be set to OxFF;

e allfrunning timers shall be stopped and,cancelled (reset);

o "pdwerCycleSeen” shall be set to TRUE;

o "adtualLevel” shall be set to 0xQ0 keeping the lamp off;

e "lajmpOn" shall be set to FALSE;

o "limitError” shall be set.to FALSE;

o "taygetLevel” shall be set to 0x00;

o thg control gear .may start preheating the lamp but the lamp shall not ignite.| While
prgheating, “actualLevel" shall be kept at 0x00 contrary to normal startup activity;

o all variables“mentioned in Table 16 shall be set to the value indicated in the power on
vallle column. The variables that are marked with "no change" in the power on| value
col}mn shall not be considered. The variables defined in implemented parts pf the
IE i i -

Bus-powered devices shall activate the power on level immediately. For externally-powered
devices the following holds:

If a level control command other than "GO TO SCENE (sceneNumber)" where the value of the
scene equals MASK and other than DAPC(MASK) is accepted, it shall be executed.

If "GO TO SCENE (sceneNumber)" where the value of the scene equals MASK is accepted, the
control gear shall discard the command and continue as if no level control command has been
accepted.

If DAPC(MASK) is executed, the control gear shall stop any startup activity.

NOTE 1 Since "actualLevel” = 0, this effectively keeps the lamp off.
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The control gear shall activate the power on level according to Table 12 by calculating the
"targetLevel” on the basis of "powerOnLevel”. If "powerOnLevel” equals MASK, "targetLevel”
shall be set to "lastLightLevel”. "actualLevel” shall be set to "targetLevel” immediately and the
light output shall be adjusted as quickly as possible. Power on level activation shall not affect
"limitError", effectively leaving it as FALSE.

If a level control command is accepted before the power on level is activated, this command
shall be executed immediately and the control gear shall not activate the power on level.

Table 12 — Power on timing

D 4+ AMisas e M : P’y
r ower-omsSystem vt ome axXxmromume

response

Lamp off ends and power 540 ms 660 ms
on level is activated

NOTE 2 Thus, there is an interval during which a control device can send a level control.command which will be
obeyed |immediately, so DAPC(0x00) or DAPC(MASK) can be used to prevent fiem going automatically to
"power(nLevel".

It is pgssible that a system failure is detected before the powep en’ level has been reached. If
"systemFailureLevel" is not MASK, the "targetLevel” is ,recalculated on the bapis of
"systempFailureLevel” and the power on level shall not be activated.

"powefOnLevel” can be set and queried with ~'SET POWER ON LEVEL (DTR0)| and
"QUERY POWER ON LEVEL" respectively.

After receiving the first 16-bit forward frame oncthe interface after power on, the contrgl gear
shall gnly respond to frames described in IEC\62386-101:2022.

9.14 [Assigning short addresses
9.14.1| General

"shortAddress” shall be derived from data or "DTR0" depending on the command used. |t shall
be set on execution of "PROGRAM SHORT ADDRESS (data)" or
"SET $HORT ADDRESS{DTR0)" as follows:

o if data or "DTR0OY =-MASK: MASK (effectively deleting the short address);
o if data or "DFRO" = 1xxxxxxxb or xxxxxxx0b: no change;
e in all othercases (0OAAAAAA1Db): 00AAAAAAD.

9.14.2| .‘Random address allocation

A control gear shall implement an initialisation state, only in which, in addition to the other
operations identified in this document, a set of commands are enabled that allow an
application controller to detect and uniquely identify control gear available on the bus and
assign short addresses to these devices.

The initialisation state is a temporary state which is entered with the command
"INITIALISE (device)". It shall end automatically 15 min+ 1,5 min after the last
"INITIALISE (device)' command was executed. Additionally, a power cycle or the command
"TERMINATE" shall cause the control gear to leave the initialisation state immediately.

The control gear shall have three possible values for "initialisationState":

e DISABLED, not in initialisation state;
e ENABLED, in initialisation state;
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o WITHDRAWN, in initialisation state, yet identified and withdrawn.
The following (special) commands are initialisation commands:

e "RANDOMISE", "COMPARE" and "WITHDRAW";
e "SEARCHADDRH (data)", "SEARCHADDRM (data)" and "SEARCHADDRL (data)";

e "PROGRAM SHORT ADDRESS (data)", "VERIFY SHORT ADDRESS (data)" and
"QUERY SHORT ADDRESS";

e "IDENTIFY DEVICE".

NOTE "IDENTIFY DEVICE" is by itself not an initialisation command, but typically used during initialisation.

9.14.3| Identification of a device
9.14.3|1 General

During identification no variables shall be affected unless explicitly stated"etherwise. Where
approgriate, variables can be temporarily ignored, so that after the identification has &nded,
there are no side effects.

When |identification is active, the light output can be at any level between off and 100 %,
"minLepel" and "maxLevel" as well as "actualLevel" being in effectdemporarily ignored.

Identiflcation shall be stopped upon execution {of any instruction other| than
INITIALISE (device), RECALL MIN LEVEL, RECALL MAX)LEVEL or IDENTIFY DEVICE.

NOTE [Query commands are not instructions.

After igentification has stopped, the light output shall be adjusted as quickly as possfble to
reflect|"actualLevel" and the command shall be executed (if applicable).

9.14.3]2 Method one: single instruction

Identif|cation can be started by sending the instruction "IDENTIFY DEVICE". This shall start
or resfart a 10 s + 1 s timer. While the timer is running, a procedure enabling an obsefver to
identify the selected control gear shall run. If the timer expires, identification shall stop.

NOTE |[The actual procedure is manufacturer specific.

While |identification\\is active, the control gear shall, without interrupting the identiflcation
procedure:

e on|RECALL MIN LEVEL: set "actualLevel" and "targetLevel" to "minLevel";
e on|RECALL MAX LEVEL: set "actualLevel" and "targetLevel" t0 "maxLevel".

When identification is stopped by an application controller, the corresponding timer shall be
cancelled immediately.

For examples of how to use the commands, see Annex A.

9.14.3.3 Method two: using "RECALL MAX LEVEL" and/or "RECALL MIN LEVEL"
(deprecated)

While "initialisationState" is not DISABLED, the control gear shall:

e on RECALL MIN LEVEL: set "actualLevel" and "targetLevel" t0 "minLevel", and then adjust
the light output as quickly as possible to its PHM level. If, however, the PHM is not visibly
significantly different from 100 %, then the lamp shall be temporarily switched off instead;
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on RECALL MAX LEVEL: set "actualLevel" and "targetLevel" to "maxLevel", and then adjust

the

light output as quickly as possible to 100 %.

Alternatively, the control gear shall execute "IDENTIFY DEVICE", starting or re-triggering the
identification procedure.

NOTE

It is acceptable for the process of identifying individual control gear to depend upon both commands being
executed in an alternating sequence.

Identification shall be stopped immediately when one of the following conditions hold:

For ex

9.14.4

"SET §
addres

9.15

If the
intend
followi

The cq
contro

the

"initialisationState"” changes to DISABLED;

up
RE

hg way.

bn execution of any instruction other than INITIALISE (device), RECALL MIN,L
CALL MAX LEVEL or IDENTIFY DEVICE.

amples of how to use the commands, see Annex A.

Direct address allocation

EHORT ADDRESS (DTR0)" can be used to directly programra-short address
sed gear.

Failure state behaviour

bd (lamp failure and/or control gear failure) ityshall react to level commands

ntrol gear shall calculate "targetLevel” in@ccordance with the commands execute
the lamp insofar as that is practicable. As a consequence of the fault, the

EVEL,

to the

control gear is in a failure state, in which operation of the lamp(s) is not possible as

in the

d, and
normal

relatiopship between "actualLevel” and lighttoutput could temporarily change.
EXAMPLE A control gear can, on detecting _anexcessively high temperature, protect itself from the risk of|thermal
damage] by limiting the light output.
If the |failure state is resolved;~the control gear shall re-establish the normal relatipnship
between "actualLevel” and light‘output.
9.16 |[Status information
9.16.1] General
Each ¢ontrol.gear shall expose its status as a combination of device properties as given in
Table {13.
Fabte—t3=—C€ontrotgearstatus

Bit Description Value See

0 "controlGearFailure" is TRUE? "1" = "YES" 9.16.2

1 "lampFailure" is TRUE? "{" = "YES" 9.16.3

2 "lampOn" is TRUE? "{" ="YES" 9.16.4

3 "limitError"” is TRUE? "{" ="YES" 9.16.5

4 "fadeRunning" is TRUE? "{" = "YES" 9.16.6

5 "resetState" is TRUE? "{" ="YES" 9.16.7

6 "shortAddress" is MASK? "{" = "YES" 9.16.8

7 "powerCycleSeen" is TRUE? "{" ="YES" 9.16.9
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The device status can be queried using "QUERY STATUS". The bits shall reflect the actual
situation without delay unless explicitly stated otherwise.

9.16.2

Bit 0: Control gear failure

A control gear failure according to this document is a situation in which the control gear

cannot

operate as intended.

EXAMPLE Mains under voltage, over temperature, unexpected watchdog timers firing.

If a control gear failure is detected, "controlGearFailure" shall be set to TRUE.

If the
"contrd

A contfol gear failure shall be detected and indicated latest after 30 s.

9.16.3

A lamy

as int¢nded due to, for example, incorrect lamp connection or(lamp defects. The mi
on method for lamp failure is the lamp disconnection, unléss explicitly stated otherwise
depengling on the light source type (see 11.5.19).

detect

If a lamp failure is detected, "lampFailure” shall be setito) TRUE, otherwise "lampFailurd

not be
after 3
longer
startuy

A total

with stjill some light output.

NOTE

If "lampFailure" is TRUE, the control gear shall periodically check to determine wheth

lamp 3
chang

FALSE.

failure is no longer detected, and normal operation has been _res
[GearFailure” shall be set to FALSE.

Bit 1: lamp failure

failure according to this document is a situation in which thé-lamp cannot be op

changed from FALSE to TRUE. Lamp failure{shall be detected and indicated
0 s when the control gear is not in standby (see 9.2). In case the startup phase
than 30 s, for example for HID lamps, "lampFailure” shall be set at the end
phase to the correct value.

lamp failure is a lamp failure with\rmo light output. A partial lamp failure is a lamp

If the connected lamp is unsuitable for the control gear, there is a possibility that lamp failure is det

ituation has impreved. This check shall be executed at least whenever "targe
bs from 0x00 to_a greater value. After a successful startup, "lampFailure” shall be

umed,

erated
nimum

" shall
latest
takes

of the

failure

bcted.

er the
tLevel"
set to
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Bus interface -

Command to

Validation < 0,3 s

I
turn on the lamp : Lighton
| |
Light output : Light off
I
I
1 TRUE
4 |
lampOn ! FALSE
I I
______ _._--——————-I— TRUE
I
Case A —  ampFailure ! , FALSE
: ————— TRUE
fadeRunning —+Startupincluding | FALSE
| validation |
I
I T
I
TRUE
I
4 I
lampOn t | FALSE
! |
! : TRUE
I
Case B —  jampFailure 1 : FALSE
I
I : TRUE
| |
fadeRunning : : FALSE
: f
I
I

Startup,
l—
I

( Standby J [ Startup ) Normal operation

— ——- Lamp faildre present when entering standby
—— Normal.gperation
Failare

|
|
J
|
|
|

IEC

Figure 6 — Correlationetween "lampFailure", "lampOn" and "fadeRunning" bits

The stprtup phase shall-include the validation that the lamp is stable and emitting light pefore
continfiing with normaleperation or failure. This behaviour is illustrated in Figure 6, Gase A
and applies to the fellowing situations:

o "lampFailure'is TRUE before entering standby, or

o thdg lamp validation takes longer than 0,3 s.

The stprtup phase may exclude the validation of the lamp in the following situation, illugtrated
in Figure 6, Case B:

e "lampFailure" is FALSE before entering standby and,

e the lamp validation takes less than 0,3 s.

In this situation the validation should be part of the normal operation and shall be executed
immediately after startup. This implies that "lampOn" can be incorrect for a maximum of 0,3 s
until the validation is finished.

NOTE Figure 6 also illustrates the effect of "lampFailure" on "lampOn" and "fadeRunning" bits for the scenarios
described above.

For the light source type "unknown light source type", there shall be support for this bit. If
there is no support for the lamp failure bit, this shall be made explicit in the corresponding
part of the IEC 62386-2xx series.
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For the light source type "no light source", support for this bit is optional. Testing is excluded
for this light source type. If there is support for the lamp failure bit, this shall be made explicit
in the corresponding part of the IEC 62386-2xx series.

9.16.4 Bit 2: lamp on

"lampOn" shall be set to FALSE when the lamp is off, during startup, and in case of total lamp
failure. In all other cases it shall be set to TRUE.

9.16.5 Bit 3: limit error

Excepf_for activation of “powerOnlevel” (see 9.13), if the last requested target level has been
modified in accordance with "minLevel” or "maxLevel” limitations, or "targetLevel" liag been
modified due to a change of "minLevel” or "maxLevel”, "limitError" shall be set to TRUE:

If the |last target level requested by "DAPC (level)" equals "MASK", "limitError" shall not
chang

"4

In all dther cases "limitError" shall be set to FALSE.

9.16.6] Bit 4: fade running
"fadeRynning" shall be set to FALSE except for the time duripg which the fade timer is rynning.

"fadeRynning"” shall be set to TRUE from the beginning of'the fade (after startup) until the end
of the fade time, regardless of whether "targetLevel” an@ "actualLevel” reach the same leyel.

9.16.7| Bit 5: reset state
"resetState” shall be set to TRUE if all the:NVM variables mentioned in Table 16, pxcept
"lastLightLevel", are at their reset value. The NVM variables that are marked with 'no change'

in the|reset value column shall not be @onsidered. NVM variables defined in implemented
parts gf the IEC 62386-2xx series shall*be included.

In all dther cases the bit shall beset to FALSE.

9.16.8| Bit 6: missing short address

This Hit indicates whether a short address has been assigned to the gear, by checking
"short4ddress". Thebit-shall be TRUE if "shortAddress” = MASK.

In all dther cases the bit shall be set to FALSE.

9.16.9| Bit’7: power cycle seen

"powerCycleSeen” shall be set to TRUE after an external power cycle (see IEC 62386-
101:2022, 4.11) has occurred.

"powerCycleSeen"” shall be set to FALSE once one of the following commands has been
executed:

"RESET", "DAPC (level)", "OFF", "UP", "DOWN", "STEP UP", "STEP DOWN",
"RECALL MAX LEVEL", "RECALL MIN LEVEL", "GO TO LAST ACTIVE LEVEL",
"STEP DOWN AND OFF", "ON AND STEP UP", "CONTINUOUS UP", "CONTINUOUS
DOWN", "GO TO SCENE (sceneNumber)".

9.17 Non-volatile memory

After any change to an NVM variable, the new value shall be restored after a power cycle,
provided a period of at least 30 s followed the NVM variable change, before the power cycle.
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In case the above condition is not met, it is possible that the changed NVM variable will not
be restored with the new value.

NOTE The method used to ensure NVM variables are saved is manufacturer specific. One possible method is to
save some NVM variables within 30 s of them being changed, with others being saved at the time the external
power failure occurs. The method chosen is likely to influence the lifetime of the non-volatile memory.

9.18 Device types and features

Commands with their opcode in the range 0xEO to OxFF are reserved for special device types
or features. Each device type or feature re-defines these commands, except for the command
with opcode OxFF ("QUERY EXTENDED VERSION NUMBER").

The device type or feature specific command set can be selected by the jinstfuction
"ENAHLE DEVICE TYPE (data)".

This imstruction shall select the device type or feature for which only the\néxt appljcation
extended command (refer to 11.6) is valid. Executing this instruction shall-cancel any prgvious
selection of a device type.

The ehabling of the device type or feature shall be cancelled .upon execution of the next
commInd, and that command shall be executed according to_its_specification, regardless of
whether it is an application extended command or not.

A con£rol gear shall not react to commands which~belong to the application ex{ended
commands if data equals MASK, 254 or represents a’device type or feature not supponted by
this cantrol gear.

The dpvice types and features shall be coded as specified in the relevant parts |of the
IEC 64386-2xx series.

An application controller can check which device types and features are supported py the
contro| gear. "QUERY DEVICE TYRE” reports the supported device types and features. If
more than one device type or feature is supported, "QUERY DEVICE TYPE" reports MASK. In
that case, the application contteller can check all supported device types and features by
repeating "QUERY NEXT DEVACE TYPE" until 254 is received as an answer. Issuing
"QUERY DEVICE TYPE" automatically ensures that the first supported device type or feature
will be[reported by "QUERY NEXT DEVICE TYPE".

To check the version number of the supported device types and features, the appljcation
controller e€an send "ENABLE DEVICE TYPE (data) followed by
"QUERY EXTENDED VERSION NUMBER?". This will report the version number of that specific
device|type or feature implementation.

Applic on controfiers snould be able 10 Taentty ndalvidual Control gear and Store the
relationship between the control gear's individual address, and its device types and features,
in persistent memory.

9.19 Using scenes

A control gear shall support the use of 16 scenes. The following commands shall be
supported:

"GO TO SCENE (sceneNumber)", "REMOVE FROM SCENE (sceneX)",
"QUERY SCENE LEVEL (sceneX)" and "SET SCENE (DTRO0, sceneX)".

These commands actually comprise 16 commands each, one for each scene. This is
accomplished by selecting a block of 16 consecutive opcodes. The number of the scene to be
used can thus easily be calculated.
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Upon execution of one of the scene commands, sceneNumber shall be derived from the
opcode: sceneNumber = opcode — opcodeBase. This identifies the scene to be used. The
opcodeBase can be found in Table 14.

Table 14 — Scenes

Command opcodeBase Opcode range
GO TO SCENE (sceneNumber) 0x10 [0x10,0x1F]
REMOVE FROM SCENE (sceneX) 0x50 [0x50,0x5F]
QUERY SCENE LEVEL (sceneX) 0xBO [0xB0,0xBF]
SET SCENE(DTRU, sceneX) OX40 [0X40,0%4H]

The "

ceneX" variable also stands for 16 individual variables, where X equals‘sceneNun

the range of [0,15].

On ac
depen
equals
exactly

NOTE

9.20

hber in

cepting command "GO TO SCENE (sceneNumber)" the reaction of.the control gear shall

H upon the current value of "sceneX", where X is derived from lsceneNumber. If "4
MASK, "targetLevel" shall not be affected. Otherwise, the control gear shall b
as if "DAPC (/evel)" had been accepted with level equaldo-*sceneX".

Using "DAPC (/evel)" implies the transition is made using the set fade time.

Current bus unit configuration

If presrnt, the value of current bus unit configuration from memory bank 0 shall indica

curren

e the
e the

e pa

For th¢
Table

ly active implementation of:

number of logical units,
device types implemented for each’logical unit, and

ticular types, defined for a particular device type.

e given value of current bus’unit configuration, the implementation shall be as sh
15.

ceneX"
ehave

te the

bwn in
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Table 15 — Current bus unit configuration

Current bus unit | Number of logical Minimum device Description
configuration units? types present®
0 1 1 of [6] 1 logical unit of LED (device type 6)
1 2 2 of [6] 2 logical units of LED (device type 6)
2 3 3 of [6] 3 logical units of LED (device type 6)
3 4 4 of [6] 4 logical units of LED (device type 6)
4 1 1 of [8(Tc)] 1 logical unit of colour type Tc (device type 8)
5 2 2 of [8(Tc)] 2 logical units of colour type Tc (device type 8)
6 1 1 of [B(RGBWAF)] 1 logical unit of colour type RGBWAF ((dgvice
type 8)
7 1 1 of 1 logical unit with colour types Tc, RGBWAF
[8(Tc+RGBWAF+xy)] | and xy (device type 8)
8 2 1 of [6], 1 of [8(Tc)] | 1 logical unit of LED (device.type 6) and [1

logical unit of colour typeyTc (device typq 8)

9 1 1 of [1(type A)] 1 logical unit of self-Contained emergency type
A (maintained dimming controllable, devige type

1)

10 1 1 of [1(type B)] 1 logical unit of self-contained emergency type
B (maintained on/off controllable, device|type 1)

11 1 1 of [1(type C)] 1 legical unit of self-contained emergency type
C (maintained non-controllable, device type 1)

12 1 1 of [1(type D)] 1 logical unit of self-contained emergency type
D (non-maintained non-controllable, devitce type
1)

1B-191 Reserved

192-255 Manufacturer-specific

a8 Tgtal number of logical units in the bus unit} ‘of the device type given in brackets.

b Atl|least the listed device types shall be.implemented in the given configuration.

A manufacturer-specific method is permitted for the selection of the current bus unit
configyiration. After changing, the bus unit can require a certain time, power-cycle or other
requirgment before the(new configuration becomes active.

After dhanging theseonfiguration, the value of "Current bus unit configuration"” in memory bank
0 shall indicatetthe active configuration, and the bus unit operation shall be updated
according to.the’'new configuration.

10 Déelaration-ef-variables

The default values, the reset values, power on values, the range of validity and the type of
memory of the defined variables shall be as given in Table 16.

The variables that are declared in this Clause 10 shall not be made available for writing
through a memory bank.
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Table 16 — Declaration of variables

Variable Default value Reset value Power on value [Range of validity] Memory type
(factory)

"actualLevel” @ OXFE 0x00 0, RAM
["minLevel”,
"maxLevel"]

"targetLevel” @ OxFE See 9.13 0, RAM
Power on ["minLevel”,
"maxLevel”]

"lastActiveLevel” a OxFE "maxLevel" ["minLevel”, RAM
"maxLevel"]

"laLtLightLevel" OxFE OxFE® no change 0, NV
["minLevel”,
"maxLevel"]

"pdwerOnLevel” OxFE OxFE no change [0,0xFF] NV

"systqmFailureLevel" OxFE OxFE no change [0,0xFF] NVM

'minLevel” PHM PHM no change [PHM, "maxLevel "] NVM

maxLevel” OxFE OxFE no change ["minLeyel”,0xFE] NV

'fadeRate" 7 7 no change [1,0xF] NVM

'fadeTime" 0 0 no change [0,0xF] NVM

"extendpdFadeTimeBase" 0 0 no change [0,1111b] NVM
"extendddFadeTimeMultipl 0 0 no.change [0,100b] NVM
ier"
"shortAddress" MASK no change no change [0,63], MASK NVM
(no address)
"sefirchAddress"” @ O0xFF FF FF OxFF FF FF [0,0xFF FF FF] RAM
"rafidomAddress” OxFF FF FF OxFF ERFF no change [0,0xFF FF FF] NV
"opleratingMode" factory burn-in no-change no change 0,[0x80,0xFF] NV
"init{alisationState" a no change DISABLED [ENABLED, RAM
DISABLED,
WITHDRAWN]
"wrifeEnableState” @ DISABLED DISABLED [ENABLED, RAM
DISABLED]
"contfolGearFailure" @ b FALSE® [TRUE, FALSE] RAM
"lhmpFailure” @ b FALSE¢ [TRUE, FALSE] RAM
"lampOn" @ b FALSE [TRUE, FALSE] RAM
"VimitErrort @ FALSE FALSE¢ [TRUE, FALSE] RAM
"thdeRunning"” @ FALSE FALSE [TRUE, FALSE] RAM
reselsidie ITRNULC ITRNULC I I'(UI:"I [TRUL, TALOL] AT ‘i
"powerCycleSeen"” @ FALSE TRUE [TRUE, FALSE] RAM
"gearGroups" 0x00 00 0x00 00 no change [0,0xFF FF] NVM
(no group) (no group)

"sceneX" © MASK MASK no change [0,0xFF] NVM
"DTRO" a no change 0x00 [0,0xFF] RAM
"DTR1" @ no change 0x00 [0,0xFF] RAM
"DTR2" a no change 0x00 [0,0xFF] RAM

PHM factory burn-in no change no change [1,0xFE] ROM
"versionNumber" 3.0 no change no change 00001100b ROM
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2 Not applicable.

b The value could change as a consequence of the RESET command execution.
¢ This NVM variable is excluded for "resetState".

4 The value should reflect the actual situation as soon as possible.

¢ Xis in the range 0x0 to OxF, effectively there is one variable for each of the 16 scenes.
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1.3
11.3.1

Level instructions

DAPC (level)

Upon execution of "DAPC (level)" (direct arc power control), "targetLevel” shall be calculated

on the

basis of "level”.

The transition from "actualLevel” to "targetLevel” shall start using the applicable fade time.

Refer to 9.4, 9.7.3 and 9.13 for further information.

11.3.2

"target|

The tr
be adj

Refer

11.3.3

Dim u

basis ¢f "actualLevel” and the set fade rate.

To en

calculated "targetLevel" + 1) shall be made upon execution of the first command

iteratig
while

cause
"actua

There

Refer

11.3.4

Dim d

basis ¢f "actuatbével” and the set fade rate.

OFF

Level"” shall be set to 0x00 and the lamp(s) shall switch off.

hnsition from "actualLevel” to "targetLevel” shall be immediate and the light outpu
isted as quickly as possible.

0 9.7.2 for further information.

UP

b using a 200 ms fade with the set fade rate. "tapgetlevel” shall be calculated

sure that there is a reaction to the command, at least one step (final "targetL
n. After that first step, the next steps.shall be executed using the specified fag

the 200 ms fade to be restarted and "rargetLevel” to be recalculated on the b

Level” and the set fade rate.
shall be no change to "actuatLevel” if "actualLevel” is at "maxLevel” or 0x00.
09.5.1, 9.7.3 and 9.8.2 for further information.
DOWN
pwn using,a-200 ms fade with the set fade rate. "targetLevel” shall be calculated

To en

calculated” "targetLevel" — 1) shall be made upon execution of the first command

suresthat there is a reaction to the command, at least one step (final "targetL

t shall

pn the

vel" =
of an
e rate

he fading is running. Every "UP" instruction executed as a part of an iteratiox shall

sis of

on the

byel" =

of an

iteration. After that first step, the next steps shall be executed using the specified fade rate
while the fading is running. Every "DOWN" instruction executed as a part of an iteration shall
cause the 200 ms fade to be restarted and "targetLevel” to be recalculated on the basis of
"actualLevel” and the set fade rate.

There

shall be no change to "actualLevel” if "actualLevel” is at "minLevel" or 0x00.

Refer to 9.5.1, 9.7.3 and 9.8.2 for further information.
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STEP UP

"targetLevel” shall be set to:

o if "targetLevel” = 0: 0x00;

o if "minLevel” < "targetLevel” < "maxLevel": "targetLevel” + 1;

o if "targetLevel” = "maxLevel": "maxLevel".

The transition from "actualLevel” to "targetLevel” shall be immediate and the light output shall
be adjusted as quickly as possible.

Refer

11.3.6
"targef
o f’
o f’
o if’

The tr
be adj

Refer

11.3.7

When
"maxL{

Refer

When
"target
tempo

If the
"IDEN

NOTE
and RE

0 9.4 and 9.5.9 for turther information.

STEP DOWN
Level” shall be set to:

yargetLevel” = 0: 0x00;
minLevel” < "targetLevel” £ "maxLevel”: "targetLevel” — 1;

yargetLevel” = "minLevel”: "minLevel".

hnsition from "actualLevel” to "targetLevel” shall be immediate and the light outpd
isted as quickly as possible.

0 9.4 and 9.5.9 for further information.

RECALL MAX LEVEL

the "initialisationState” is DISABLED, "targetLevel” and "actualLevel” shall be
vel” immediately and the light output shall be adjusted as quickly as possible.

0 9.7.2 for further information.

the "initialisationState"\is not DISABLED, the control gear shall set "actuallevd
Level" to "maxLevel"y, and then adjust the light output as quickly as possible to
rarily ignoring "maxEevel" and "actualLevel".

device is unable to visually identify itself in this way, the control gear shall e
[FY DEVUCGE", starting or re-triggering the identification procedure.

It is @cceptable for the process of identifying individual control gear to depend upon RECALL MAX
CALL"‘MIN LEVEL commands being executed in an alternating sequence.

t shall

set to

[" and
100 %

kecute

LEVEL

During identification no variables shall be affected except when explicitly stated otherwise.
Where appropriate, variables can be temporarily ignored, so that after the identification has

ended

, there are no side effects.

Identification shall be stopped immediately when the ‘initialisationState” changes to
DISABLED and upon execution of any instruction other than INITIALISE (device),
RECALL MIN LEVEL, RECALL MAX LEVEL or IDENTIFY DEVICE.

When the "initialisationState” changes to DISABLED, the identification shall stop immediately.

Refer to 9.14.3 for further information.
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RECALL MIN LEVEL

When the "initialisationState” is DISABLED, "targetLevel” and "actualLevel"” shall be set to

"minLe

vel" immediately and the light output shall be adjusted as quickly as possible.

Refer to 9.7.2 for further information.

When "initialisationState” is not DISABLED, the control gear shall set "actualLevel" and
"targetLevel" to "minLevel" and then adjust the light output as quickly as possible to its PHM
level temporarily ignoring "minLevel" and "actualLevel". If, however, the PHM is not visibly
significantly different from 100 %, then the lamp shall be temporarily switched off instead.

If the
"IDEN

NOTE
and RE

During

Where
ended

Identif

DISABLED and upon execution of any instruction, “ether than INITIALISE (4

RECA
When
Refer

11.3.9
"target|
o if’
o if’
o f’

The tr
be adj

Refer

device is unable to visually identify itself in this way, the control gear shall e
[FY DEVICE", starting or re-triggering the identification procedure.

It is acceptable for the process of identifying individual control gear to depend upon RECALL MAX
CALL MIN LEVEL commands being executed in an alternating sequence.

identification no variables shall be affected except when expliCitly stated othg

there are no side effects.

cation shall be stopped immediately when the %/'initialisationState” chang

L MIN LEVEL, RECALL MAX LEVEL or IDENTIFY\DEVICE.
the "initialisationState” changes to DISABLED, identification shall stop immediatel
0 9.14.3 for further information.

STEP DOWN AND OFF
. evel” shall be set to:

yargetLevel” = 0: 0x00;
minLevel” < "targetLevel" < "maxLevel”: "targetLevel” — 1,

targetLevel” = "minLevel”: 0x00.

hnsition from\“dctualLevel” to "targetLevel” shall be immediate and the light outpu
sted as_quickly as possible.

0 94 and 9.5.9 for further information.

xecute

LEVEL

rwise.

appropriate, variables can be temporarily ignored, so that after the identificatipn has

es to
evice),

t shall

11.3.1

ON AND STEP UP

"targetLevel” shall be set to:

° if "

targetLevel” = 0: "minLevel”;

o if "minLevel” < "targetLevel” < "maxLevel”: "targetLevel” + 1;

° |f "

targetLevel” 2 "maxLevel": "maxLevel".

The transition from "actualLevel” to "targetLevel” shall be immediate and the light output shall
be adjusted as quickly as possible.

Refer to 9.4 and 9.5.9 for further information.
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11.3.11 ENABLE DAPC SEQUENCE

Indicates the start of a command iteration of "DAPC (level)" commands.
Refer to 9.8.3 for further information.

11.3.12 GO TO LAST ACTIVE LEVEL

Upon execution of this command "targetLevel” shall be calculated based on "lastActiveLevel”.

The transition from "actualLevel” to "targetLevel” shall start using the set fade time.

Refer o 9.7.3 and 9.4 for further information.

11.3.1p CONTINUOUS UP

Dim up using the set fade rate. "targetLevel" shall be set to "maxLevel" ;and a fade shall be
started using the set fade rate. The fade shall stop when "maxLevel" is réached.

There |shall be no change to "actualLevel" if "actualLevel" is at "maxLevél" or 0x00.
Refer o 9.7.3 and 9.5.6.2 for further information.

11.3.1¢ CONTINUOUS DOWN

Dim down using the set fade rate. "targetLevel" shallbe set to "minLevel" and a fade shall be
starteq using the set fade rate. The fade shall stop.when "minLevel" is reached.

There |shall be no change to "actualLevel" if *actualLevel" is at "minLevel" or 0x00.
Refer o 9.7.3 and 9.5.6.2 for further jnformation.

11.3.1p GO TO SCENE (sceneNuamber)

The cqntrol gear shall react depending on the actual value of "sceneX” where X is derived from
sceneMumber:

o if "sceneX" = MASK:-the command shall not affect "targetLevel”;

e in all other cases: internally "DAPC (level)", with level equal to "sceneX"” shall be exeduted.
NOTE [Using *DAPC (level)" implies the transition is made using the set fade time.

Refer 10919 and 11.3.1 for further information.

11.4 Configuration instructions
11.4.1 General

Configuration instructions are used to change the configuration and/or the mode of operation
of the control gear. For this reason a device configuration instruction shall be discarded,
unless it is accepted twice according to the requirements as stated in IEC 62386-101:2022,
9.4.

Unless explicitly stated otherwise in the description of particular device configuration
instructions, the following holds:

e The instruction shall be ignored if so required by the provisions of 9.7.

e The control gear shall not reply to the instruction.
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11.4.2

RESET

All variables shall be changed to their reset values. The control gear shall start to react
properly to commands no later than 300 ms after the execution of the instruction has started.

If during a reset mains power fails, it is not guaranteed that "RESET" is completed.

Refer to 9.11.1 and Table 16 for further information.

11.4.3

The "

STORE ACTUAL LEVEL IN DTRO

~ LL 10 oball kb
1224222 %1241 LQITAlrT v

11.4.4

"opera

If "DT
discar

Refer

11.4.5

The cg
as foll
o jf !

be

SET OPERATING MODE (DTR0)

ingMode" shall be set "DTRO0".

R0" does not correspond to an implemented operating mode, the-“command sk
jed.

0 9.9 for further information.

RESET MEMORY BANK (DTR0)

mmand shall trigger the process to change the‘memory bank content to its reset
DWS

IDTRO" = 0: all implemented and unlocked, memory banks except memory bank
reset;

e in

A me
reset.

The ¢

all other cases: the memory banksidentified by "DTR0" shall be reset provide

imr:[lemented and unlocked.

ory bank needs to be unlocked to allow both lockable and non-lockable locations

execufion of the instruction  has started.

Refer

11.4.6
The ¢

0 9.11.2 forfurther information.

IDENTIFY DEVICE

britrol gear shall start or restart a 10s £ 1 s timer. While the timer is runn

all be

values

D shall

d it is

to be

bntrol gear shall start to react properly to commands no later than 10 s after the

ing, a

proce

ball biak kLl | % it HP~ Y % 1 H
urc orrdairt Turt witioIm TITauvlITo  all UVoTITVET LU UTotiTyurort dily  CUTTUUT yoart Turimm

g this

process from any devices (of the same type) which are not running it. If the timer expires,
identification shall stop.

During identification no variables shall be affected except when explicitly stated otherwise.
Where appropriate, variables can be temporarily ignored, so that after the identification has
ended, there are no side effects.

When identification is active, the light output can be at any level between off and 100 %, MIN,
MAX and "actualLevel" being in effect temporarily ignored.

Identification shall be stopped immediately upon execution of any instruction other than

INITIA

LISE (device), RECALL MIN LEVEL, RECALL MAX LEVEL or IDENTIFY DEVICE.
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While identification is active, the control gear shall, without interrupting the identification
procedure:

e on RECALL MIN LEVEL: set "actualLevel" and "targetLevel" to "minLevel";
e on RECALL MAX LEVEL: set "actualLevel" and "targetLevel" t0 "maxLevel".

When identification is stopped by an application controller, the corresponding timer shall be
cancelled immediately.

After identification has stopped, the light output shall be adjusted as quickly as possible to
reflect "actualLevel" and the command shall be executed (if applicable).

Identiflcation can be used during commissioning in that it allows the installer to, forjexample,
allocate the particular identified device to a particular device group.

The indication can be done, for example by flashing a LED, by producing,a’sound or other
visual Jor audible means. The exact process used to identify is manufagturer specific and
should be described in the manual.

NOTE |[The application controller can also stop the identification process using a "RESET" command.

Refer o 9.14.3 for further information.

11.4.7| SET MAX LEVEL (DTR0)
"maxL¢vel” shall be set to:

o if "minLevel” =2 "DTRO": "minLevel";
e if IDTRO" = MASK: OxFE;

e in all other cases: "DTRO".

If, as [a result of setting a new maxJlevel "actualLevel” > "maxLevel”, "targetLevel” shall be
calculated on the basis of "maxLebel”. The transition from "actualLevel” to "targetLevel|' shall
start immediately and the light.eutput shall be adjusted as quickly as possible.

Refer 1o 9.7.2 for further.information.

11.4.8| SET MIN LEVEL (DTR0)
"minLdvel” shall.b€ set to:
e ifd<"DTR0"<PHM: PHM;

e if "IDIRO" = "maxLevel” or MASK: "maxLevel”,
e in all other cases: "DTR0".

If "actualLevel” > 0 and as a result of setting a new min level "actualLevel” < "minLevel”,
"targetLevel” shall be calculated on the basis of "minLevel”. The transition from "actualLevel” to
"targetLevel” shall be immediate and the light output shall be adjusted as quickly as possible.
Refer to 9.7.2 for further information.

11.4.9 SET SYSTEM FAILURE LEVEL (DTR0)

"systemFailureLevel” shall be set to "DTR0".

Refer to 9.12 for further information.
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11.4.10 SET POWER ON LEVEL (DTR0)

"powerOnLevel” shall be set to "DTR0".
Refer to 9.13 for further information.

11.4.11 SET FADE TIME (DTR0)
The "fadeTime" shall be set to a value according to the following steps:

e if "DTR0O" > 15: 15;

e in gitothercases— D TR

If "fadeTime" is not equal to 0, the fade time shall be calculated on the basis of "fadéTime". If
"fadeTyme" is equal to 0, the extended fade time shall be used.

If a ngw fade time is stored during a running fade process, this process shall be finished first
before[the new value is used in the following fade.

Refer o0 9.5, 9.7.3, 11.4.13 and 11.7.19 for further information.

11.4.12 SET FADE RATE (DTR0)
The "fhdeRate” shall be set to a value according to the folldwing steps:

e if "IDTRO" > 15: 15;
e f "'DTRO" =0:1;
e in LII other cases: "DTRO0".

The fade rate shall be calculated on the basis of "fadeRate". If a new fade rate is stored |during
a runnfng fade process, this process shall be finished first before the new value is used in the
followiphg fade.

Refer o 9.5 and 9.7.3 for furtherinformation.

11.4.18 SET EXTENDED:FADE TIME (DTR0)

The "extendedFadeTimeBase" and "extendedFadeTimeMultiplier" shall be set to a value acdording
to the following stéps:
o If"DTRO" >0x4F (0100 1111):

— |"extendedFadeTimeBase" shall be set to O;

— “nvfnvmhm”?nnlnTimn]l/lulfipl;nu“ shall he seot to ﬂ;

effectively selecting a fade as quickly as possible.

e For all other cases:
— ‘"extendedFadeTimeBase" shall be set to AAAAb where "DTR0" = xxxxAAAADb;
— "extendedFadeTimeMultiplier" shall be set to YYYb where "DTR0" = xYYYxxxxb.

e The fade time shall be calculated by multiplying the base value and the multiplier.

If a new fade time is stored during a running fade process, this process shall be finished first
before the new value is used in the following fade.

Refer to 9.5.4 for further information.
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11.4.14 SET SCENE (DTRO0, sceneX)

This command actually comprises 16 commands, one for each scene. This is accomplished
by selecting a block of 16 consecutive opcodes.

Upon execution of "SET SCENE (DTR0, sceneX)", the scene number shall be derived from the
opcode: sceneNumber = opcode — 0x40. This identifies the "sceneX” to be used.

"sceneX" shall be set to "DTR0".

Refer to 9.19 for further information.

11.4.1I5 REMOVE FROM SCENE (sceneX)

This ¢

by selgcting a block of 16 consecutive opcodes.

Upon é¢xecution of "REMOVE FROM SCENE (sceneX), the scene number{shall be derive,

the op

"scenel
scene

Refer

11.4.1

This ¢
selecti

Upon
group

bit[gro
of this

11.4.1

This ¢
selecti

bmmand actually comprises 16 commands, one for each scene. This isy'accomy

code: sceneNumber = opcode — 0x50. This identifies the "sceneX"|to' be used.

K" shall be set to MASK. This effectively removes the canhtrol gear as member fr

0 9.19 for further information.

b ADD TO GROUP (group)

bmmand actually comprises 16 commands; one for each group. This is accomplis
ng a block of 16 consecutive opcodes.

execution of "ADD TO GROUP+(group)", group shall be derived from the o
- opcode — 0x60. This identifies-the group to be used.

group.

7 REMOVE FROM GROUP (group)

bmmand aetually comprises 16 commands, one for each group. This is accomplis
ng a block‘of 16 consecutive opcodes.

Upon
group

xgcution of "REMOVE FROM GROUP (group)", group shall be derived from the o

lished

d from

bm the

hed by

bcode:

p] of "gearGroups" shall be set to TRUE. This implies that the control gear is a member

hed by

bcode:

opcode — 0x70. This identifies the group to be used.

bit[group] of "gearGroups” shall be set to FALSE. This implies that the control gear is not a
member of this group.

11.4.18 SET SHORT ADDRESS (DTR0)

"shortAddress” shall be set to:

o if "DTRO" = MASK: MASK (effectively deleting the short address);
o if "DTR0O" = 1xxxxxxxb or xxxxxxx0b: no change;
e in all other cases (0AAAAAA1Db): 00AAAAAAD.
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11.4.19 ENABLE WRITE MEMORY

"writeEnableState"” shall be set to ENABLED.

NOTE There is no command to explicitly disable memory write access, since any command that is not directly
involved with writing into memory banks will automatically set "writeEnableState” to DISABLED.

Refer to 9.10.6 for further information.

11.5 Queries

11.5.1 General

Querigs are used to retrieve property values from a control gear. The addressed contrgl gear
returng the queried property value in a backward frame.

Unlesg explicitly stated otherwise in the description of the particular qugty,”the following
holds:

e The query shall be ignored if so required by the provisions of 9.7.

When |applicable, the query shall be discarded if any of the parameter values (in "DTR0",
"DTRI[' and "DTR2") are outside the range of validity of the addressed device variables, as
given in Table 16.

11.5.2] QUERY STATUS

The answer shall be the status, which is formed by.a:combination of control gear properties.

Refer

11.5.3
The ar

11.5.4

The ar

11.5.5

The ar

11.5.6

0 9.16 for further information.

QUERY CONTROL GEAR PRESENT

swer shall be YES.

QUERY CONTROL GEAR FAILURE

swer shall be YES.ifV'controlGearFailure" is TRUE and NO otherwise.

QUERY LAMP FAILURE

swer shallbe YES if "lampFailure” is TRUE and NO otherwise.

QUERY LAMP POWER ON

The ar

11.5.7

swer shall be YES IT "lampOn™ IS TRUE and NO otherwise.

QUERY LIMIT ERROR

The answer shall be YES if "limitError” is TRUE and NO otherwise.

11.5.8

QUERY RESET STATE

The answer shall be YES if "resetState” is TRUE and NO otherwise.

11.5.9

QUERY MISSING SHORT ADDRESS

The answer shall be YES if "shortAddress” is equal to MASK and NO otherwise.
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NOTE Since the control gear answers only if no short address is stored, the use of the command is useful only in
broadcast mode or if group addressing is used.

11.5.10 QUERY VERSION NUMBER

The answer shall be "versionNumber".

See 4.

2 and Table 16.

11.5.11 QUERY CONTENT DTRO

The answer shall be "DTR0".

11.5.1
The ar
e ifn
e ifg
e ifn
The cq
IEC 64
Refer

11.5.1
The ar
e ifd
IS
o |f
fed

e ifd
ha

2 QUERY DEVICE TYPE
swer shall be:

o part of the IEC 62386-2xx series is implemented: 254;
ne device type or feature is implemented: the device type or feature number;

pore than one device type or feature is implemented: MASK.

ding of the device types and features shall be as specified in the relevant parts
386-2xx series.

0 9.18 and 11.5.13 for further information.

B QUERY NEXT DEVICE TYPE

swer shall be:

of the

irectly preceded by "QUERY DEVICE TYPE", and more than one device type or fleature

upported: the first and lowest device type or feature number;

Hirectly preceded by "QUERY NEXT DEVICE TYPE", and not all device type
tures have been reported; the next lowest device type or feature number;

irectly preceded by "QUERY NEXT DEVICE TYPE", and all device types and fe
e been reported: 254;

e in all other cases: NO.

The se

quence shall\be cancelled if a 16-bit forward frame is received which meets any

followihg conditiens:

e the
e the

address byte differs, or
frame contains a command other than QUERY DEVICE TYPE and QUERY

DE

VICE TYFE.

s and

atures

of the

NEXT

The sequence of commands shall only be accepted as long as they use the same address
byte. Multi-master transmitters shall send such sequence as a transaction. The coding of the
device types and features shall be as specified in the relevant parts of the IEC 62386-2xx

series.

Refer to 9.18 and 11.5.12 for further information.

11.5.14 QUERY PHYSICAL MINIMUM

The answer shall be PHM.
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11.5.15 QUERY POWER FAILURE

The answer shall be YES if "powerCycleSeen” is TRUE and NO otherwise.

11.5.16 QUERY CONTENT DTR1

The answer shall be "DTR1".

11.5.17 QUERY CONTENT DTR2

The answer shall be "DTR2".

11.5.1B QUERY OPERATING MODE

The answer shall be "operatingMode".
Refer fo 9.9 for further information.

11.5.1p QUERY LIGHT SOURCE TYPE

The answer shall be the number of the light source type given in Tgble 19.

Table 19 — Light source type encoding

Type of light source Encoding Lamp failure detection
Open.circuit Short circuit
(lamp.disconnected)

Low prgssure fluorescent 0 v

HID 2 v

Low voltage halogen 3 v

Incandgscent 4 v

LED 6 va va
OLED 7 va va
Other than listed above 252 v

Unknown light source type® 253 vd d
No ligh{ source® 254 d d
Multiplg light sourcetypes MASK ve ve
Reserved 1, 5, [8,251]

a8 Tesling,shall'be done with light output of at least 5 %.
b

Typlically’used in the case of signal conversion, for example 1 V to 10 V.

¢ Used in cases where no light source is connected, for example a relay.

d See 9.16.3.

¢ Depending on the supported light source types.

When MASK is answered the content of DTRO shall contain a value representing the first light
source type, DTR1 shall represent the second light source type, and DTR2 shall represent the
third light source type.

When exactly two different light source types are available, DTR2 shall contain 254, indicating
"no light source".

When more than three different light source types are available, DTR2 shall contain 255.
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11.5.20 QUERY ACTUAL LEVEL

The answer shall be:

o if "actualLevel” = 0x00: 0x00 (see also 9.13);

e In all other cases:

during startup: MASK;

no light output (e.g. due to total lamp failure, control gear failure) while light output is

expected: MASK;

in all other cases: "actualLevel”.

11.5.2fl QUERY MAX LEVEL

The ar

11.5.2

The ar

11.5.2

The ar

Refer

11.5.24 QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL

The ar

Refer

11.5.2

The apswer shall be XXXXY¥YYb, where XXXXb equals "fadeTime” and YYYYb

"fadeR

11.5.2

The a

YYYYW equalsextendedFadeTimeBase".

swer shall be "maxLevel”.

P QUERY MIN LEVEL

swer shall be "minLevel”.

B QUERY POWER ON LEVEL

swer shall be "powerOnLevel".

0 9.13 for further information.

swer shall be "systemFailureLevel".
0 9.12 for further information.

b QUERY FADE TIME/FADE RATE

ite’.

b QUERY EXTENDED FADE TIME

hswer shallkbe 0 XXX YYYYb, where XXXb equals "extendedFadeTimeMultiplie

equals

and

11.5.2f QUERY MANUFACTURER SPECIFIC MODE
The answer shall be YES when ToperatingMode” 1s In the range [0x80,0xFF] and NO
otherwise.

11.5.28 QUERY SCENE LEVEL (sceneX)

This command actually comprises 16 commands, one for each scene. This is accomplished
by selecting a block of 16 consecutive opcodes.

Upon execution of "QUERY SCENE LEVEL (sceneX)", the scene number shall be derived from
the opcode: sceneNumber = opcode — 0xBO0. This identifies the "sceneX"” to be used.

The answer shall be "sceneX".

Refer to 9.19 for further information.
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11.5.29 QUERY GROUPS 0-7

The answer shall be "gearGroups[7:0]".

The membership of groups 0 to 7 shall be represented as an 8-bit value, with one bit for each
group. "0" shall be interpreted as not a member, and "1" shall be interpreted as member of the
group. Bit[X] shall represent membership of group X, where X is in the range [0,7].

11.5.30 QUERY GROUPS 8-15

The answer shall be "gearGroups[15:8]".

The rrlembership of groups 8 to 15 shall be represented as an 8-bit value, with one,bit for
each droup. "0" shall be interpreted as not a member, and "1" shall be interpreted(as’member
of the group. Bit[.X] shall represent membership of group X + 8, where X is in the .range [P,7].

11.5.31 QUERY RANDOM ADDRESS (H)

The answer shall be "randomAddress[23:16]".

11.5.32 QUERY RANDOM ADDRESS (M)

The answer shall be "randomAddress[15:8]".

11.5.33 QUERY RANDOM ADDRESS (L)

The answer shall be "randomAddress[7:0]".

11.5.3@ READ MEMORY LOCATION (DTRIxDTRO0)

The gyery shall be discarded if the addre§sed memory bank is not implemented.

If exetuted, the answer shall be the content of the memory location identified by '|[DTR0”
within memory bank "DTR1".

The cqgntrol gear shall answer NO if the addressed memory location is not implemented.

NOTE 1| This allows gaps in“the memory bank implementation.

If the addressed-ocation is below location OxFF, the control gear shall increment "DTR0" by
one.

NOTE 2 This.allows efficient multi-byte reading within a transaction.

Refer {0 9. 105 for turther information.

11.6 Application extended commands
11.6.1 General

"ENABLE DEVICE TYPE (data)" shall be executed before an application extended command
to enable the correct device type or feature command set. For further requirements, see
command "ENABLE DEVICE TYPE (data)" and 11.7.14.

If "ENABLE DEVICE TYPE (data)" is discarded or not received before an application extended
command is accepted, the application extended command shall be discarded.

The definitions of the extended commands are in the relevant parts of the IEC 62386-2xx
series.
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Refer to 9.18 for further information.

11.6.2 QUERY EXTENDED VERSION NUMBER

The answer shall be the version number of the relevant part of the IEC 62386-2xx series for
the corresponding device type or feature as an 8-bit number.

The answer shall be:

o if the enabled device type or feature is not implemented: NO;

o if the enabled device type or feature is supported: the version number belonging to the
deyice type or feature.

Refer o 9.18 for further information.

11.7 [Special commands
11.7.1| General

All special mode commands shall be interpreted as instructions- unless explicitly [stated
otherwise.

11.7.2] TERMINATE
The fo]lowing processes shall be terminated immediately \upon execution of this instruction:

e Inifialisation, "initialisationState" shall be set to DISABLED.

o Idgntification, whether started as part of, initialisation (using RECALL MAX UEVEL,
RECALL MIN LEVEL) or as a standard opération (IDENTIFY DEVICE) shall be stopged.

The cgmmand could also terminate othef’processes as identified in the relevant parts|of the
IEC 62386-2xx series.

Refer o 9.14.2 for further information.

11.7.3| DTRO (data)

"DTRO[' shall be set to-given data.
Refer o 9.10 forfurther information.

11.7.4| INITIALISE (device)

This instruction shall be discarded, unless it is accepted twice according to the requirgments
as stated in IEC 62386-101:2022, 9.4.

Only devices matching the given device shall respond to the instruction, as specified
in Table 20:

Table 20 — Device addressing with "INITIALISE (device)"

Device Responsive device(s)

0AAAAAA1Db Device(s) with "shortAddress" equal to 00AAAAAAD

11111111b Control gear without "shortAddress” shall react
00000000b All control gear shall react
Other None
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The instruction shall start or prolong the initialisation state, by setting "initialisationState" to
ENABLED if it was DISABLED and (re-)trigger the timer. There shall be no answer.

Refer to 9.14.2 for further information.

11.7.5 RANDOMISE

This instruction shall be discarded, unless it is accepted twice according to the requirements
as stated in IEC 62386-101:2022, 9.4.

The instruction shall be discarded if "initialisationState"” is DISABLED.

If exequted, the instruction shall generate a random value for "randomAddress”, in the rJnge of
[0x000000,0xFFFFFE] which shall be available within 100 ms for use.

If therp are multiple logical units present and the instruction is executed. 'using bropdcast
addregsing, the generated random addresses within the bus unit shall be’unique, i.e|every
logicall unit shall have a value of "randomAddress” that is not found inany of the other Jogical
units dontained in the bus unit.

There |shall be no reply to this instruction.
Refer o 9.14.2 for further information.

11.7.6) COMPARE

The gyery shall be discarded unless "initialisationState” is ENABLED.

If exequted, the control gear shall answer:

o if "randomAddress" < "searchAddress "“YES;

e in all other cases: NO.

Refer o 9.14.2 for further infarmation.

11.7.7| WITHDRAW
The inptruction shall be discarded unless the following conditions hold:

o inftialisationState" is equal to ENABLED, and

o "rapndomAddress" is equal to "searchAddress".

If the| ‘inStruction is executed, the control gear shall change ‘"initialisationStafe" to
WITHDRAWN.

NOTE 1 Before withdrawing a control gear, the application controller can assign it a short address, using
"PROGRAM SHORT ADDRESS (data)".

NOTE 2 The effect is that the control gear is excluded from subsequent "COMPARE" operations, thus allowing the
application controller to conduct a (binary) search operation across all devices until the "COMPARE" query leads to
no answer (from any control gear) on the bus.

Refer to 9.14.2 for further information.

11.7.8 SEARCHADDRH (data)

The instruction shall be discarded if "initialisationState” is equal to DISABLED.

If executed, "searchAddress[23:16]" shall be set to the given data.
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Refer to 9.14.2 for further information.

11.7.9 SEARCHADDRM (data)

The instruction shall be discarded if "initialisationState” is equal to DISABLED.
If executed, "searchAddress[15:8]" shall be set to the given daza.
Refer to 9.14.2 for further information.

11.7.10 SEARCHADDRL (data)

The inptruction shall be discarded if "initialisationState” is equal to DISABLED.
If exequted, "searchAddress[7:0]" shall be set to the given data.
Refer {o 9.14.2 for further information.

11.7.11 PROGRAM SHORT ADDRESS (data)
The inptruction shall be discarded unless the following conditiofis hold:

o inftialisationState" is equal to ENABLED or WITHDRAWN) and

o  "rapdomAddress" is equal to "searchAddress".
If exequted, "shortdddress" shall be set as follows;

o if data = MASK: MASK (effectively deleting/thé short address);
o if data = 1xxxxxxxb or xxxxxxx0b: no change;
e in all other cases (DAAAAAA1Db): 00AAAAAAD.

Refer o 9.14.2 for further information.

11.7.1@ VERIFY SHORT ADDRESS (data)

The gquery shall be discatded if "initialisationState" is equal to DISABLED.

If exeguted, the answer shall be YES if "shortdddress” is equal to 00AAAAAAD for data given
by 0AAAAAA1b<Land NO otherwise.

Refer o 9142 for further information.

11.7.13 QUERY SHORT ADDRESS
The query shall be discarded if:

e initialisationState" is equal to DISABLED, or

o  "randomAddress" is not equal to "searchAddress".

If executed, the answer shall be 0AAAAAA1b, where "shortAddress" is equal to 00AAAAAAD,
or MASK, in case "shortAddress" equals MASK.

Refer to 9.14.2 for further information.
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11.7.14 ENABLE DEVICE TYPE (data)

This instruction shall select the device type or feature for which the next application extended
command (refer to 11.6) is valid. Executing "ENABLE DEVICE TYPE (data)" shall cancel any
previous selection of a device type or feature. The selection is only valid for the next
application extended command.

If a non-application extended command is accepted after executing
"ENABLE DEVICE TYPE (data)", the enabling of the device type or feature shall be cancelled
and that command shall be executed according to its specification.

A conWMW@W@MMMended
commands if data equals MASK, 254 or represents a device type or feature not suppoited by

this cantrol gear.

The dpvice types and features shall be coded as specified in the relevant parts [of the
IEC 63386-2xx series.

Application controllers should be able to identify individual control gear and store the
relationship between each control gear's address and the device ‘types and features, in
persisfent memory.

11.7.16 DTR1 (data)

"DTRI[ shall be set to given data.
Refer o 9.10 for further information.

11.7.1p DTR2 (data)

"DTR2[' shall be set to given data.

11.7.17 WRITE MEMORY LOCATION (DTR1, DTRO, data)

The inptruction shall be discatded if any of the following conditions hold:
o thg addressed memofy-bank is not implemented, or

o "writeEnableState'(is) DISABLED.

NOTE 1| This operation'is a broadcast operation. Selective control gear addressing can be achieved by sefting the
write enjable condition selectively.

If the [instfuction is executed, the control gear shall write data into the memory Iqcation
identifleddy "DTR0O"” within memory bank "DTRI" and return data as an answer.

NOTE 2 Simultaneous writing to multiple control gear will probably lead to framing errors because of colliding
answers.

NOTE 3 The value that can be read from the memory bank location is not necessarily data.
If the selected memory bank location is

e not implemented, or
e above the last accessible memory location, or
e locked (see 9.10.2), or

e not writeable,

the answer to "WRITE MEMORY LOCATION (DTRI, DTRO, data)" shall be NO and no memory
location shall be written to.
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If the addressed location is below location OxFF, the control gear shall increment "DTR0" by
one.

NOTE 4 This allows efficient multi-byte writing within a transaction.

Refer to 9.10 for further information.

11.7.18 WRITE MEMORY LOCATION - NO REPLY (DTR1, DTRO, data)

This instruction is identical to the "WRITE MEMORY LOCATION (DTRI, DTRO, data)"
command except that the receiving control gear shall not reply to the command.

Refer o 9.10 for further information.

11.7.1p PING

The ping command is used by single master application controllers (see IEC 62386-103) to
indicafe their presence. The ping command shall be ignored by the control'gear.
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A1

Annex A
(informative)

Examples of algorithms

Random address allocation

The control gear are connected to a control device that uses random address allocation for
setup of the system.

a) Std
at

b) Se
0 4

c) Th

me period of 15 min.

hd "RANDOMISE"; all control gear choose a randomAddress ;- so
randomAddress < +224-2.

b control device searches the control gear with the lowest random address by me
algorithm  which uses "SEARCHADDRH (data)", "SEARCHADDRM
FARCHADDRL (data)" and "COMPARE". The control gear with-the lowest r

“W

i) Re
"l

S

—

(¢

In the
proceq
the se

A.2

ing in backward frames coming from different control gearcAlso, there is a chan

short address is programmed to the confrol gear found with 4
OGRAM SHORT ADDRESS (data)".

RIFY SHORT ADDRESS (data)" can be used:to'verify the correct programming.

found control gear can be identified. by using "IDENTIFY DEVICE", or u
rnating sequence of "RECALL MAXAEVEL" and "RECALL MIN LEVEL" wi

THDRAW".

eat from step c) ,on untii no further control gear can be found
ITIALISE (device)" to protong the 15 min timer if needed.

p the process wWitlR*"TERMINATE".
event two or mare control gear have the same short address, restart the addr|

ure only for-these control gear with "INITIALISE (device)" (using the short addr
cond byte)dollowed by steps b) to j).

One“single control gear connected to the control device

T e atgorthm With “INTTTALTSE (device ) WhiCIT enabies the adaressing commands for

that

ans of
data)",
andom

iress is found. At this point, the control device needs to be,able to handle different

e that
should

id of

se an
h the

ns of

Use

essing
ess in

Only one control gear is connected to a control device that uses the following algorithm to

progra

m a short address.

a) Transmit the new short address (OAAA AAA1b) by "DTRO (data)".
b) Verify the content of the DTRO by "QUERY CONTENT DTRO".

c) Send "SET SHORT ADDRESS (DTR0)" twice in accordance with the requirements
specified in IEC 62386-101:2022, 9.4.
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A.3 Using application extended commands

A control device using application extend commands needs to detect which application
extended commands are supported by the different control gear. The following algorithm can
be used:

a) Initialisation process and address allocation.

b) Query the device type or feature of every control gear in the system. If the received
answer is 'MASK' the device supports more than one device type or feature. In this case
the following procedure can be used to get a list of the device types the control gear
belongs to:

1) [Send the T"QUERY EXTENDED VERSION NUMBER" command precedeq by
"ENABLE DEVICE TYPE (data)" with data equal to "0". If there is an answér, the
control gear belongs to device type 0.

2) |Repeat step a) with all other device types and features supported: by the g¢ontrol
device.

c) The control device shall send "ENABLE DEVICE TYPE (data)" before every appljcation
exfended command.
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Annex B
(normative)

High resolution dimmer

A high resolution dimmer is not mandatory. However, if it is implemented, it shall be
implemented according to this Annex B.

The "actualLevel” shall report the nearer level, after rounding of an internal value as can be
seen in Figure B.1.

Light d

When

Behav

a fade is running (via ideal, or high resolution internal curve);
a fade is stopped before the fade time has elapsed;
angther dimming curve is selected;

a level was programmed with another dimming curve (typically -the scenes, ing
ver on level and system failure level, store the level as well as the corresp
dimmming curve, to allow representing in other curves and back without loss).

po

"

ad

a1

point on the selected dimming curve) and <ends at the target light output (whi
bsibly not match a discrete point on the selected dimming curve, i.e. when a pr
used that was set using another dimming:curve);

po

the

th

the
dir
res

tualLevel” is set to the nearest of these two points;

jug\ps to a discrete point on the selected dimming curve;

utput shall always match a discrete point on the selected dimming curve, except

ight output is "in between" two discrete points on the selected dimming curve:

ew fade starts from the actual light output.(which will possibly not match a d

fade shall always follow the ideal>or internal high resolution curve without r

re are some consequences for.testing:

after stopping a fade, or;switching dimming curve, a first step can be less than o
than a full step in the active dimming curve;

testing with levels from more than one dimming curve at a time is complex, p
better avoided.

our that can ‘be experienced:

oretically'a minimal fade is possible while "actualLevel” is not changed;

vhen:

luding
bnding

screte
ch will
pset is

naking

' more

brhaps

pct arcrpower command (DAPC) to the actual level can fade from the point on the high

olution dimmer to the discrete point (less than half a dim step);

a STEP UP or STEP DOWN can, in the worst case, result in a "half step" delta or "one and
a half step"; for example a high resolution dimmer that ended at stepsize + 0,49 stepsize:
response to step up is 0,51 stepsize, while the response to step down is 1,49 stepsize to
end at a discrete step;

the "fade running" status is set to "1" at fade time start and lasts until FadeTime has

ela

psed, even when "Actual Level" is already at the final level;

actual level always represents the nearer discrete point on the dimming curve.
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Special cases:

e When a fade is started from the "Lamp off" condition, the first step from off to "Min Level"
shall be made at fade start time. The step from off to min level is not part of the fade time.

e When a fade is started to the "Lamp off" condition, the last step from "Min Level" to off
shall be made at fade start time + FadeTime. The step from min level to off is not part of
the fade time.

MIN actualLevel High
—_ - == .
+3 ; = Resolution
s Light
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L= ______| Output
— ! !
= tevel
MIN _ || i
+2
Minimum Step Up
1 deltd
&
MIN _|| » =
+1 = %
-
£lE
L >(t<j ar———————-—
=
MIN —
Preheat and
Ignition time : s fqn
e (0 when - Fade running bjts<1 -
fading down)
off | | |
Stop corfdition  Fade time start 1/3 Fade time 2/3 Fade time Fade tim¢

IEC

Figure B.1 — Level behaviour in case of off-grid starting points
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTERFACE D'ECLAIRAGE ADRESSABLE NUMERIQUE -
Partie 102: Exigences générales — Appareillages de commande

AVANT-PROPOS

La Jommission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation’gonposée

de llensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I''EC). L'IEC a_ pour
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les\doma

bjet de
nes de

I'éleftricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autres activités — publie des Normes internafionales,

des [Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au~public (PAS
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a desicomités d'étug

) et des
es, aux

travgux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organjisations

integnationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lECparticipent égalem
travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), se
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les Pécisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mqg

ent aux
on des

sure du

posgible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les{Gomités nationaux de I'lEC inféressés

sonf|représentés dans chaque comité d'études.

Les |Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont pgréées

comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les_éefforts raisonnables sont entrepris g

dventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en estdaite par un quelconque utilisateur final.

fin que

s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue respjonsable

le but d'encourager l'uniformité internationale, lesc Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans Jtoute la

mespre possible, a appliquer de fagon transparente les_Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et rggionales. Toutes divergences entre toutes Rublications de I'lEC et toutes publications nationples ou

Auctine responsabilité ne doit étfe imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mang
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux ¢

elle-méme ne fournit aucune attestationsde conformité. Des organismes de certification indépendants

ues de
fication

n.

ataires,
e I'lEC,

pout tout préjudice causé en‘cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de fuelque
natufre que ce soit, directegolnindirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les d¢penses

décqulant de la publication‘ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication ¢
ou crédit qui lui est'accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pub
réféfencées est-obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L'attention estattirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent fai
roitslde ‘brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels

e I'lEC,

ications

e I'objet
roits de

L'IEC 62386-102 a été établie par le comité d'études 34 de I'lEC: Eclairage. Il s'agit d'une
Norme internationale.

Cette troisieme édition annule et remplace la seconde édition parue en 20
I'Amendement 1:2018. Cette édition constitue une révision technique.

14 et

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

le domaine d'application a été mis a jour;
les références ont été mises a jour;

la lecture dans le bloc de mémoire de valeurs a plusieurs octets a été ajoutée;
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r

blocs de mémoire réservés ont été mis a jour;

le bloc de mémoire 0 et les exigences communes pour les blocs de mémoire ont été mis a

e la durée de sauvegarde de la mémoire non volatile (NVM) a été ajoutée, et la commande
SAVE PERSISTENT VARIABLES a été supprimée;

e le numéro de version a été mis a jour;

e la configuration de l'unité de bus a été ajoutée.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Le rap
abouti

La lan

Ce do
Directi

www.i¢c.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développ

I'lEC s

La pré
Partie
et ave
qui cg
Partie
de pro

Une lig
d'écla

Le conpité a décidé que le.contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de s

indiqu
recher

e red

e supprimeé;

e rer

Projet Rapport de vote
34/948/FDIS 34/989/RVD

port de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information‘suf le vote
a son approbation.

jue employée pour I'élaboration de cette Norme internationalefest'I'anglais.

cument a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie(2,l a été développé se
ves ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles

ont décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications.

sente Partie 102 de I'lEC 62386 est destinée a étre utilisée conjointement 4
101, qui contient les exigences générales pour le type de produit applicable (sys

ayant

on les
sous
s par

vec la
téeme),

C la Partie 2xx appropriée (exigences particuliéres pour les appareillages de commande)

mporte les articles qui complétent ,od modifient les articles correspondants
101 et de la Partie 102, afin de fourhir les exigences correspondantes pour chaqy
duit.

de la
e type

ste de toutes les parties de\la série IEC 62386, publiées sous le titre général Inferface

rage adressable numérjque; se trouve sur le site web de I'lEC.

be sur le site web_de I'lEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au dod
ché. A cette date, le document sera
onduit,

hplacé par une édition révisée, ou

abilité
ument

e am

ende.

cette

publication en utilisant une imprimante couleur.

IMPORTANT - Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a une
bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer



https://www.iec.ch/members_experts/refdocs
https://www.iec.ch/standardsdev/publications
https://webstore.iec.ch/?ref=menu
https://iecnorm.com/api/?name=e376c34166fb05ed5fd5962cb5edc1af

IEC 62386-102:2022 © |IEC 2022 - 87 —

INTRODUCTION

L'IEC 62386 est composée de plusieurs parties, appelées séries. La série IEC 62386 spécifie
un réseau de bus pour la commande par des signaux numériques des appareils d'éclairage
électroniques. La série IEC 62386-1xx inclut les spécifications de base. La Partie 101 contient
les exigences générales relatives aux composants de systéme, la Partie 102 compléte ces
informations avec les exigences générales relatives aux appareillages de commande et la
Partie 103 compléte ces informations avec les exigences générales relatives aux dispositifs de
commande. La Partie 104 et la Partie 105 peuvent s'appliquer a l'appareillage de commande
ou aux dispositifs de commande. La Partie 104 fournit les exigences relatives aux composants
de systéme a connexion alternative ou sans fil. La Partie 105 décrit le transfert du
microprogra aPartie 150 fc itlesexigences concernant une alimentation électrique
auxiliajre qui peut étre autonome ou intégrée aux appareillages de commande ou aux@} ositifs

de commande. "[9

La séLie IEC 62386-2xx étend les exigences générales relatives aux @éreillages de
commande aux extensions spécifiques aux lampes (principalement pour Ie}'\etrocompetibilité
avec [[Edition 1 de I'lEC 62386) et aux caractéristiques spécifiques %Q& appareillages de
commande. (.1‘})

La sérje IEC 62386-3xx étend les exigences générales relative @x dispositifs de comfnande
aux extensions spécifiques aux dispositifs d'entrée qui décriv s types d'instances airnsi que
certairles caractéristiques communes qui peuvent étre combi%es a plusieurs types d'instances.

Cette troisiéme édition de I'lEC 62386-102 est des%'z@ a étre utilisée conjointemenft avec
I''EC 6§2386-101 et avec les différentes parties qui co posent la série IEC 62386-2xx %Iative
aux appareillages de commande, et peut étre \ée conjointement avec I'lEC 62386-103
relativ;F aux dispositifs de commande. La préser@t on en parties publiées séparément fagilitera
les fufjurs amendements et révisions. Des@lgences supplémentaires seront ajoutdes en
fonctigdn des besoins identifiés.

.\@

La strycture des normes est représe{'@ée sous forme de graphique a la Figure 1 ci-dess¢us.

Figure 1 — Représentation graphique générale de I'lEC 62386

La présente partie de I'lEC 62386, tout en faisant référence a un article quelconque des autres
parties de la série IEC 62386-1xx, spécifie la mesure dans laquelle un article s'applique. Les
autres parties contiennent également des exigences supplémentaires, s'il y a lieu.
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Tous les nombres utilisés dans le présent document sont des nombres décimaux, sauf
indication contraire. Les nombres hexadécimaux sont donnés dans le format 0xVV, ou VV est
la valeur. Les nombres binaires sont donnés dans le format XXXXXXXXb ou dans le format
XXXX XXXX, ou X est 0 ou 1; "x" dans les nombres binaires signifie que "la valeur n'a pas
d'influence".

Les expressions typographiques suivantes sont utilisées:

Variables: variableName ou variableName[3:0], qui donne uniquement les bits 3 a0 de
variableName;

Plage de valeurs: [valeur minimale, valeur maximale];

Commpnde: "NOM DE LA COMMANDE".
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INTERFACE D'ECLAIRAGE ADRESSABLE NUMERIQUE -

Partie 102: Exigences générales — Appareillages de commande

1 Domaine d'application

La présente partie de I'lEC 62386 s'applique aux appareillages de commande par signaux

numer

aues dos dauinamaente d'édclairaaae dlectroniauas
GHeS-a8s—egupe e itS—a- 863 g8 6o gques-

2 Reéférences normatives

Les dd

I'éditi
référe

IEC 62
générg

IEC 62
géneéra

IEC 62
Exiger

3 Te

cuments suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou

de Ie;lr contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées,

ce s'applique (y compris les éventuels amendements).

les — Composants de systeme

les — Dispositifs de commande

386-2xx (toutes les parties), Interface dléclairage adressable numérique — Part
ces particulieres pour les appareillages:de commande

rmes et définitions

partie
seule

n citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére @dition du documjent de

386-101:2022, Interface d'éclairage adressable numétiQue — Partie 101: Exigences

386-103:2022, Interface d'éclairage adressablée.humérique — Partie 103: Exigences

e 2xX:

Pour Igs besoins du présent docidment, les termes et définitions de I'lEC 62386-101 airsi que

les sui

L'1SO
en nor

o |EC
o IS(

3.1

vants s'appliquent.

Mmalisation, consultables aux adresses suivantes:

[ Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

D Online.browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp

niveau reel

valeur

3.2

et I'IEC tiennent a-jour des bases de données terminologiques destinées a étre ufflisées

qui représente le rendement lumineux actuel

puissance d'arc

puissa

3.3

nce fournie aux sources de lumiére (lampes)

diffusion
type d'adresse utilisé pour adresser simultanément I'ensemble des appareillages de commande
dans le systéme

3.4

diffusion non adressée
type d'adresse utilisé pour adresser simultanément I'ensemble des appareillages de commande
dans le systéme qui n'ont pas d'adresse courte
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3.5

DAPC

contréle direct de la puissance d'arc

meéthode de contrble direct du rendement lumineux

Note 1 a l'article: L'abréviation "DAPC" est dérivée du terme anglais développé correspondant "direct arc power
control".

3.6

DTR

registre de transfert des données

registre polyvalent utilisé pour I'échange de données

Note 1 p [l'article: L'abréviation "DTR" est dérivée du terme anglais développé correspondant "data,jtransfer
registerf.

3.7
adresse de groupe
type dladresse utilisé pour adresser simultanément un groupe d'appareillages de commande
dans |l¢ systéme

3.8

GTIN
code article international
numérp utilisé pour identifier de fagon unique, partodt dans le monde, les 3rticles
commercialisés

Note 1 & l'article: Pour plus d'informations, voir http://en.wikipedia.org/wiki/GTIN

Note 2 4 I'article: Le code article international est composé d'un préfixe de société GS1 ou CUP, suivi d'un{numéro
de référence d'article et d'un chiffre de contréle. Il est décrit dans les "GS1 General Specifications" ("Spécifications
généralgs GS1") (voir [1]).

Note 3 & I'article: L'abréviation "GTIN" est dérivee’ du terme anglais développé correspondant "global trgde item
number}.

3.9
identification
état provisoire appliqué lors 'de la mise en service qui permet a l'installateur d'identifier un
appargillage de commande spécifique

3.10
niveay
valeur|a 8 bits

3.1
MASK

valeurldant tous les chiffres binaires sont définis sur 1

Note 1 a l'article: Cela signifie qu'une trame en arriére de 8 bits de MASK correspond a une valeur de OxFF, et
qu'un emplacement de mémoire a plusieurs octets de 24 bits qui contient MASK correspond a une valeur de
OxFFFFFF.

3.12
NO
réponse a une requéte dans laquelle aucune trame en arriére n'est envoyée

Note 1 a I'article: Si une requéte est formulée pour laquelle la réponse est NO, il n'y a pas de réponse, de sorte
que I'émetteur de la requéte conclue "pas de trame en arriére" suivant 8.2.5 de I'lEC 62386-101:2022.

Note 2 a I'article: Une absence de requéte peut également déclencher la réponse NO.
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3.13
NVM
mémo

ire non volatile

mémoire en lecture/écriture non volatile dont le contenu peut étre modifié et n'est pas perdu en

raison

Note 1 a l'article:

3.14

d'un cycle de mise sous tension

NVM-RO
NVM qui ne peut faire I'objet d'une saisie a I'aide d'aucune commande

L'abréviation "NMV" est dérivée du terme anglais développé correspondant "non-volatile memory".

3.15

NVM-RW
NVM dui peut étre modifiée a I'aide d'une ou de plusieurs commandes

3.16

opcode

code
partie

Note 1

3.17

mode
ensem
groups
fonctidg
aux co

Note 1

3.18
PHM

e fonctionnement
d'une trame en avant qui identifie la commande a exécuter

I'article: L'abréviation "opcode" est dérivée du terme anglais développé’correspondant "operation

de fonctionnement

ble d'états identifiés par un nombre compris dans) la plage [0,255], caractérisé
de variables et de paramétres de mémoire, et dtilisé pour sélectionner un ensem
nnalités a présenter par un appareillage de,cemmande, y compris sa réaction nécs
mmandes

I'article: Un appareillage de commande peut prendre en charge plusieurs modes de fonctionnems

niveay physique minimal

code".

par un
ble de
ssaire

niveay qui correspond au rendement lumineux minimal auquel I'appareillage de commande peut
fonctidnner

Note 1 @ l'article: L'abréviation."PHM" est dérivée du terme anglais développé correspondant "physical nmpinimum
level".

3.19

RAM

mémojre en_lecture/écriture volatile dont le contenu peut étre modifié et est perdu en|raison
d'un cyclede*mise sous tension

3.20

RAM-RO

RAM qui ne peut faire I'objet d'une saisie a I'aide d'aucune commande

3.21

RAM-RW
RAM qui peut étre modifiée a I'aide d'une ou de plusieurs commandes

3.22

adresse aléatoire
numero a 24 bits aléatoire généré par I'appareillage de commande sur demande au cours de

l'initial

Note 1 a l'article:

isation du systéeme

L'Article A.1 fournit un exemple de pratique d'utilisation des adresses de recherche et aléatoires.


https://iecnorm.com/api/?name=e376c34166fb05ed5fd5962cb5edc1af

-92 - IEC 62386-102:2022 © IEC 2022

3.23

état réinitialisé

état dans lequel toutes les variables NVM de l'appareillage de commande présentent des
valeurs réinitialisées, sauf celles qui portent le marquage "pas de modification" ou qui sont
explicitement exclues de toute autre maniére

3.24
ROM
mémoire en lecture seule non volatile dont le contenu est fixe

Note 1 a l'article: Dans le présent document, le terme "en lecture seule" est défini par rapport au systéme. Une
variable_ ROM peut effectivement étre mise en _ceuvre dans la NVM, mais le présent document ne prévoit aucun
mécanigme de modification de sa valeur.

3.25
scénafio
niveay préréglé configurable

3.26
adresse de recherche
nombrk a 24 bits utilisé pour identifier un appareillage de commande(particulier dans le systeme
au codrs de l'initialisation

Note 1 g l'article: L'Article A.1 fournit un exemple de pratique d'utilisation-des adresses de recherche et algatoires.

3.27
adresse courte
type dladresse utilisé pour adresser un appareillage.de commande particulier dans le syjstéme

3.28
démainrage
temps|nécessaire pour passer de I'état hors tension de la lampe au fonctionnement norpnal de
la lampe ou a I'état de défaillance

Note 1 g l'article: Ce temps inclut le préchauffage et I'amorgage.

3.29
strictgment monotonique
entiérgment croissant oulentierement décroissant sans répétition des valeurs

3.30
niveay cible
valeur|qui représente le rendement lumineux cible prévu aprés exécution de la commanfde de
niveay réel

3.31
TMASK

valeur dont le bit de poids faible est défini sur 0 et dont tous les autres chiffres binaires sont
définis sur 1

Note 1 a l'article: Cela signifie qu'une trame en arriere de 8 bits de TMASK correspond a une valeur de OxFE, et
qu'un emplacement de mémoire a plusieurs octets de 24 bits qui contient TMASK correspond a une valeur de
OxFFFFFE.

3.32
YES
réponse a une requéte dans laquelle une trame en arriere de MASK est envoyée
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4 Généralités
4.1 Généralités

Les exigences de I'Article 4 de I'IEC 62386-101:2022 s'appliquent, avec les restrictions,
modifications et ajouts identifiés ci-dessous.

4.2 Numéro de version

Le présent paragraphe remplace le 4.2 de I'lEC 62386-101:2022.

La vergi ' situe
dans |Ih plage comprise entre 0 et 62 et le numéro de version secondaire y se situe |[dans la
plage pomprise entre 0 et 2. Lorsque le numéro de version est codé par octet, |l numgro de
version principale x doit se situer dans les bits 7 a 2 et le numéro de version secondairg y doit
se situer dans les bits 1 a 0.

A chaque amendement d'une édition de I'lEC 62386-102, le numéro de vérsion secondaire doit
étre ajgmenté de un.

Lors d'une nouvelle édition de I'lEC 62386-102, le numéro de\version principale dait étre
augmgnté de un et le numéro de version secondaire doit étre égal a 0.

Le numéro de version actuel est "versionNumber" comme-cela est défini dans le Tableau|16.

NOTE Ues documents IEC font généralement I'objet de deux atmendements avant toute nouvelle édition.
5 Spécifications électriques

Les exigences de I'Article 5 de I'lEC 62386-101:2022 s'appliquent.

6 Alimentation électrique du-bus

Lorsqy'une alimentation de bus est intégrée a un appareillage de commande, les exigentes de
I'Article 6 de I'|EC 62386<101:2022 s'appliquent.

7 Structure du.protocole de transmission

71 Généralités

Les e>1igences de I'Article 7 de I'lEC 62386-101:2022 s'appliquent, avec les ajouts suivants.

7.2 Codage de trame en avant a 16 bits
7.2.1 Généralités

Pour les commandes, la trame en avant a 16 bits doit étre codée comme cela est indiqué dans
le Tableau 1.
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Tableau 1 — Codage de la trame de commande a 16 bits

Octets/Bits
Octet d'adresse ?g;ittﬁnir?:g\i:f MéthOd(eiig'::sr?tisfssage des

15 14 | 13 ‘ 12 ‘ 11 ‘ 10 ‘ 9 82 7..0
0 64 adresses courtes X Adressage court
1 0 0 16 adresses de groupe X Adressage de groupes
1 1 1 1 1 1 0 X Diffusion non adressée
1 1 1 1 1 1 1 X Diffusion

TOTO 0000 a 1100 TOTT commande speciale

1100 1100 a 1111 1011 Réservé

a

Bit|sélecteur, voir 7.2.2; 0 indique DAPC, 1 indique une autre commande.

7.2,

L'octef d'adresse fournit

Il convlient que le contrbéleur d'application n'ttilise pas les adresses réservées.

7.2,

L'octef de code de fonctionnement fournit

8

Les

9

9.1

Les

9.2

9.2.

Les

2 Octet d'adresse

la méthode d'adressage des dispositifs utilisée par le contr@leur d'application;
le {ype de commande transmis dans I'octet de code de fonictionnement;

Bit[8 = '1": commande normalisée;

Bit|8 = '0": commande de contrble direct de la puissance d'arc (DAPC);

les| espaces d'adressage pour les commandes speciales;

les| adresses de dispositif réservées.

3 Octet de code de fonctionnement

pouir les commandes DAPC, le rendement lumineux demandé;
polir les commandes normalisées, le code de fonctionnement;
I'in[ormation spécifique a la commande pour les commandes spéciales;

I'information<éservée pour les commandes réservées.

Cadencement

exigences de I'Article 8 de I'lEC 62386-101:2022 s'appliquent.

Mode de fonctionnement
Généralités

exigences de I'Article 9 de I'lEC 62386-101:2022 s'appliquent avec les ajouts suivants.
Appareillage de commande

1 Généralités

appareillages de commande regoivent des commandes des contréleurs d'application. Les

contrbéleurs d'application sont spécifiés par I'lEC 62386-103:2022.
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Rendement lumineux
demandé

Rendement
lumineux

Appareillage de

Puissance d’arc
commande

A

Niveau réel

IEC

Figure 2 — Appareillages de commande qui
font fonctionner directement une source de lumiére

La Figure 2 montre comment les différents niveaux générent le rendement lumineux. Le niveau
de rendement (lumineux) maximal d'un appareillage de commande est défini comme étant égal

a 100 %%. TousTes niveaux sont specifies de maniere relative. L'apparelllage de commande peut
fournin, physiquement, un niveau minimal tout en maintenant un rendement lumineux \gffectif.
Ce niveau est défini comme le niveau minimal physique (PHM).

NOTE |Le PHM est spécifique a I'appareillage de commande et il est supérieur a 0.

9.2.2 Phases de I'appareillage de commande

9.2.2.1 Généralités

Selon
seind

9.2.2.2

Au col
et "act

9.2.2.3

Le dérn
la défs

o pré
ob

e am

lu

e prg

la source de lumiére, différentes phases de fonctionnement'peuvent étre identifi
un appareillage de commande. Voir 9.2.2.2 2 9.2.2.5.

Veille

alLevel" sont a 0.

Démarrage

harrage est une phase de transitignh entre I'état de veille et le fonctionnement nor
illance. Cette phase est parfais percue comme un retard. Exemples:

chauffage: la lampe est.chauffée en vue de son amorgage. Ceci est généra
bervé pour les sources de lumiére a fluorescence;

orcage: la lampe .est amorcée. Ceci est généralement observé pour les sourg

Iugl:iére a décharge 3“haute intensité (HID, High Intensity Discharge) et les sour

iere a fluorescence aprés préchauffage;

paration de‘la mise sous tension.

Pour I¢s infarmations complémentaires et les exceptions, se référer au 9.16.3.

9.2.2.4

Fonctionnement normal

pes au

rs de cette phase, la lampe est éteinte et, durant cette phase uniquement, "targefLevel"

mal ou

ement

es de
es de

En fonctionnement normal, la lampe émet de la lumiéere et peut fonctionner comme attendu.

Pour les informations complémentaires et les exceptions, se référer au 9.16.3.

9.2.2.5 Défaillance

Au cours de la phase de défaillance, la lampe ne peut pas fonctionner comme attendu.

Pour les informations complémentaires et les exceptions, se référer au 9.16.3.

9.3

Courbe de gradation

La courbe de gradation détermine de quelle maniere le niveau doit étre transformé en
rendement lumineux.
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Un "actualLevel” supérieur ou égal a 1 et inférieur ou égal a 254 doit étre transformé en
rendement lumineux selon

actualLevel -1 1

_ 253
Rendement lumineux (actualLevel) = 10 3 % .

Le rendement lumineux est exprimé par rapport au rendement lumineux maximal possible d'une
combinaison appareillage de commande-lampe donnée. La courbe de gradation commence a
0,1 % pour "actualLevel” égal a 0x01 et finit 8 100 % pour "actualLevel” égal a OXFE. La courbe
de gradation est strictement monotonique, et la précision relative doit étre de £ pas. Ceci doit

étre vérifié par essai utilisant une modification de l'intensité lumineuse en excluant le PHM.
NOTE 1| La courbe de gradation est destinée a compenser la courbe de sensibilité a la lumiére de I'ceillthumain.
s 4
=100 -
3
(0]
E —— Courbe de gradation
ER Valeurs maximales
5 Valeurs minimales
E 80| A
5 |l #
T 70| 7
6
60|
5
50| 41
3
40 2
1
30 0
0 20
20
10
o] ! T T -
0 50 100 150 200 250
Nivepau reel
IEC
Figure 3 — Courbe de gradation
La prédisi | lumi 5 cifia | . t . +d dans

le Tableau 2. Les points d'essai du Tableau 2 et la courbe de gradation sont représentés a la
Figure 3, et le Tableau 3 montre le rendement lumineux par rapport au niveau. Le type de lampe
ou la charge utilisé(e) lors des essais doit étre indiqué(e) a des fins de reproductibilité.
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Tableau 2 — Tolérance de la courbe de gradation

Niveau 1 60 85 126 145 170 195 216 229 243 254

Valeur 0,05 0,25 0,50 2,00 3,93 7,00 15,00 27,28 | 40,00 63,53
minimale

Valeur 0,10 0,50 0,99 3,04 5,10 10,09 19,97 35,43 | 50,53 74,05 | 100,00
nominale

Valeur 0,20 1,00 2,00 4,50 7,50 15,0 30,00 52,09 | 71,00 86,14
maximale

Les tolérances sont exprimées en % et arrondies a deux décimales.

Tableau 3 — Courbe de gradation
Niveay [ Rendement | Niveau | Rendement | Niveau |Rendement| Niveau [Rendement| Niveau [Rendemen
lumineux lumineux lumineux lumineux t lumineux
1 0,100 52 0,402 103 1,620 154 6,520 205 26,241
2 0,103 53 0,414 104 1,665 155 6(700 206 26,967
3 0,106 54 0,425 105 1,711 156 6,886 207 21,713
4 0,109 55 0,437 106 1,758 157 7,076 208 28,480
5 0,112 56 0,449 107 1,807 158 7,272 209 29,269
6 0,115 57 0,461 108 1,857 159 7,473 210 30,079
7 0,118 58 0,474 109 1,908 160 7,680 211 30,911
8 0,121 59 0,487 110 1,961 161 7,893 212 31,767
9 0,124 60 0,501 111 2,015 162 8,111 213 32,646
10 0,128 61 0,515 112 2,071 163 8,336 214 33,550
11 0,131 62 0,529 143 2,128 164 8,567 215 34,479
12 0,135 63 0,543 114 2,187 165 8,804 216 35,433
13 0,139 64 0,559 115 2,248 166 9,047 217 36,414
14 0,143 65 0,574 116 2,310 167 9,298 218 371,422
15 0,147 66 0,590 117 2,374 168 9,555 219 38,457
16 0,151 67 0,606 118 2,440 169 9,820 220 39,522
17 0,155 68 0,623 119 2,507 170 10,091 221 40,616
18 0,159 69 0,640 120 2,577 171 10,371 222 41,740
19 0,163 70 0,658 121 2,648 172 10,658 223 42,895
20 0,168 71 0,676 122 2,721 173 10,953 224 44,083
21 {1’17’-1 72 ﬂ’ROR 123 ')’707 174 117’)&2 225 44 7303
22 0,177 73 0,714 124 2,874 175 11,568 226 46,557
23 0,182 74 0,734 125 2,954 176 11,888 227 47,846
24 0,187 75 0,754 126 3,035 177 12,217 228 49,170
25 0,193 76 0,775 127 3,119 178 12,555 229 50,531
26 0,198 77 0,796 128 3,206 179 12,902 230 51,930
27 0,203 78 0,819 129 3,294 180 13,260 231 53,367
28 0,209 79 0,841 130 3,386 181 13,627 232 54,844
29 0,215 80 0,864 131 3,479 182 14,004 233 56,362
30 0,221 81 0,888 132 3,576 183 14,391 234 57,922
31 0,227 82 0,913 133 3,675 184 14,790 235 59,526
32 0,233 83 0,938 134 3,776 185 15,199 236 61,173
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Niveau | Rendement | Niveau | Rendement | Niveau [Rendement| Niveau |Rendement| Niveau |[Rendemen

lumineux lumineux lumineux lumineux t lumineux
33 0,240 84 0,964 135 3,881 186 15,620 237 62,866
34 0,246 85 0,991 136 3,988 187 16,052 238 64,607
35 0,253 86 1,018 137 4,099 188 16,496 239 66,395
36 0,260 87 1,047 138 4,212 189 16,953 240 68,233
37 0,267 88 1,076 139 4,329 190 17,422 241 70,121
38 0,275 89 1,105 140 4,449 191 17,905 242 72,062
39 0,282 90 1,136 141 4,572 192 18,400 243 74,057
40 0,290 91 1,167 142 4,698 193 18,909 244 76,107
41 0,298 92 1,200 143 4,828 194 19,433 245 78,213
42 0,306 93 1,233 144 4,962 195 19,971 246 80,378
43 0,315 94 1,267 145 5,099 196 20,524 247 82,603
44 0,324 95 1,302 146 5,240 197 21,092 248 84,889
45 0,332 96 1,338 147 5,385 198 21,675 249 871,239
46 0,342 97 1,375 148 5,535 199 22,275 250 89,654
47 0,351 98 1,413 149 5,688 200, 22,892 251 92,135
48 0,361 99 1,452 150 5,845 201 23,526 252 94,686
49 0,371 100 1,492 151 6,007 202 24177 253 91,307
50 0,381 101 1,534 152 6,173 203 24,846 254 100,000
51 0,392 102 1,576 153 6,344 204 25,534

9.4 [Calcul de "targetLevel”

Un contrdleur d'application indique ,a Tappareillage de commande le rendement lumineux
demar|dé et le comportement effectif”au cours du passage d'"actualLevel” a "targetLeyel” au
moyen de codes de fonctionnement appropriés.

Le "tafgetLevel” doit étre calculé a partir du rendement lumineux demandé comme suit:

e 0x00 doit étre accepte comme "targetLevel” et avec la lampe éteinte;
o todte valeur comprise entre 0x01 et "minLevel" doit donner "targetLevel” = "minLevel”
o toute valeur-Comprise entre "maxLevel” et OXFE doit donner "targetLevel” = "maxLevel|”,

o "MASK™"e doit pas influer sur "targetLevel” sauf lorsqu'une modification de I'intensité

lumineuse est en cours, voir 9.5.9;
e to ] & : -

Le calcul du niveau cible demandé de "targetLevel” doit également étre appliqué si la demande
est fondée sur une valeur enregistrée, telle qu'un scénario, "powerOnLevel” ou
"systemFailureLevel”.

A chaque modification de "targetLevel”, a I'exception de l'initialisation provoquée par un cycle
de mise sous tension, I'appareillage de commande doit actualiser "limitError” (voir 9.16.5) et
doit régler "lastLightLevel” sur le nouveau "targetLevel”. Si "targetLevel” n'est pas égal a 0x00,
"lastActiveLevel” doit étre réglé sur "targetLevel".
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9.5 Modification de l'intensité lumineuse
9.5.1 Généralités
Le processus de modification de l'intensité lumineuse correspond a un temps de transition

linéaire entre "actualLevel” et "targetLevel”. "actualLevel” et, par conséquent, le rendement
lumineux, doivent étre strictement monotoniques selon la courbe de gradation applicable.

Une modification de l'intensité lumineuse peut étre lancée de deux maniéres:

e utilisation d'une durée de modification de l'intensité lumineuse: cette méthode définit une
durée d'utilisation du processus de modification de l'intensité lumineuse;

o utilisation d'une vitesse de modification de l'intensité lumineuse: cette méthode définit une
vitg¢sse d'utilisation du processus de modification de l'intensité lumineuse.

Une modification de l'intensité lumineuse ne doit pas étre lancée si le "tardetLevel” ¢alculé
équivaut a "actualLevel”.

Lorsgy'une modification de l'intensité lumineuse est lancée, la minuterie associée dqit étre
déclenchée et "fadeRunning"” doit étre réglé sur TRUE (voir 9.16.6).

Au cours de la modification de l'intensité lumineuse, le rendement lumineux doit étre mgintenu
le plug prés possible de la courbe de modification de I'intensité lumineuse idéale.

Au coyrs d'un processus de modification ascendante de\l'intensité lumineuse, "actualLev¢l” doit
étre aygmenté selon une durée qui correspond a l'intefsection d'une courbe de modificalion de
I'intengité lumineuse idéale avec le point milieu entre "actualLevel” et "actualLevel” +|1. De
méme| au cours d'une modification descendante-de l'intensité lumineuse, "actualLevel” doit étre
diminué selon une durée qui correspond a {'intersection d'une courbe de modificatjon de
I'intengité lumineuse idéale avec le point milieu entre "actualLevel” et "actualLevel” - 1. La
Figure|4 représente cet aspect, et s'applique aux modifications de I'intensité lumineuse Igncées
avec une durée ou une vitesse de modification de l'intensité lumineuse.

Les mesurages de la durée ou.de‘la vitesse de modification de l'intensité lumineuse doivent
commencer aprés l'arrét declas'commande qui les déclenche. Lorsque la modificatjon de
I'intengité lumineuse se produitimmeédiatement apres le démarrage, les mesurages doivent étre
effectyés a partir du moment ou "lampOn" est TRUE ou, dans le cas d'une défaillance totale des
lampes, a partir du moment ou "lampFailure" est confirmée comme TRUE. Une modificafion de
I'intengité lumineusge 'doit s'interrompre automatiquement lorsque la minuterie associéqd a été
active jpendant la_durée correspondante applicable. A ce stade, la minuterie de modification de
I'intengité lumineUse doit étre interrompue et "fadeRunning” doit étre réglé sur FALSE (voir
9.16.6).

Cela dignifie que l'appareillage de commande modifie l'intensité lumineuse jusqu'au hiveau
cible méme en cas de tampe totatement griffée. St une tfampe doit étre eteimte a 1a fin de la
modification de l'intensité lumineuse, la phase de transition de "minLevel” a 0x00 ne doit pas
contribuer a la durée de ladite modification. La phase de transition de "minLevel!” a 0x00 doit
étre suivie immédiatement aprés écoulement de la durée de modification de lintensité
lumineuse.

Si une lampe doit étre allumée au début de la modification de l'intensité lumineuse et si son
intensité lumineuse est a modifier pour atteindre une certaine valeur, la phase de transition de
0x00 a "minLevel” ne doit pas contribuer a la durée de ladite modification. Cela signifie que la
durée de modification de l'intensité lumineuse commence lorsque la phase de démarrage est
terminée.

NOTE Le passage de 0x00 a "minLevel” comprend le démarrage.
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MIN Courbe de modification descendante de I'intensité lumineuse
+3 | T 7]  —
: Co >
. O,e/:l./b@/ . /////
- ~|{/7(@/) qea/e -
'S/(e»/ 4 /77001' ' e
- ,0’77/' /f/ca N -
c . ,)eU-S‘ 170,)
MIN | L e Mg,
— r T
+2 - Oga/”e

MIN |
+1 ]
Temps de : |
démarrage '
(O lorsque :
MIN | modification [ A
descendante | Courbe de modification ascendante de I'intensité lumineuse
de l'intensité |
lumineuse) i
Arrét > :
(lampe |
éteinte) .
I i l
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de l'intensité lumineuse de lintensité
lumlineuse
IEC

Figure 4 — Niveau par tapport a la durée,
modification ascendante et descendante de I'intensité lumineuse

Les egsais doivent étre réalisés avec "minLevel" 2 PHM + 1. Pour plus d'informationg, voir
Annexg B.

9.5.2 Durée de modification de_l'intensité lumineuse

La durge de modification de l'intensité lumineuse doit étre conforme au Tableau 4:

"fadeTime" doit étre définiva réception de la commande "SET FADE TIME (DTR0)". "fadeTime"
peut fgire I'objet d'uné requéte en utilisant QUERY FADE TIME/FADE RATE;

"fadeT{me" doit &tfe réglé sur une valeur selon les phases suivantes:

e siIDTRO™> 15: 15

e dansfous les autres cas: "DTR0"

La durée de modification de l'intensité lumineuse doit étre calculée a partir de "fadeTime"
comme suit:

e si "fadeTime" = 0: utiliser la durée étendue de modification de l'intensité lumineuse (voir
9.5.4);

" fadeTime" _1)
S

e si "fadeTime" se situe dans la plage [1,15]: 2[ 2

Le Tableau 4 répertorie les valeurs possibles de durée de modification de l'intensité lumineuse.
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Tableau 4 — Durées de modification de I'intensité lumineuse

9.5.3

La vitg

"fadeR
peut f3

"fadeR

e sj
e Si

e da

Durée minimale de Durée nominale de Durée maximale de
modification de modification de modification de
"fadeTime" l'intensité lumineuse | l'intensité lumineuse | l'intensité lumineuse
S S S
0 Modification de I'intensité lumineuse étendue
1 0,6 0,7 0,8
2 0,9 1,0 1,1
3 1,3 1,4 1,6
4 1,8 2,0 2,2
5 2,5 2,8 3,1
6 3,6 4,0 4,4
7 5,1 5,7 6,2
8 7,2 8,0 8.8
9 10,2 11,3 12,4
10 14,4 16,0 17,6
11 20,4 22,6 24,9
12 28,8 32,0 35,2
13 40,7 45,3 49,8
14 57,6 64,0 70,4
15 81,5 90,5 99,6

'DTR0O" > 15: 45
'DTR0O" =0:

La vit

s tous-les autres cas: "DTR0O"

Vitesse de modification de l'intensité lumineuse

sse de modification de l'intensité lumineuse doit étre conforme au Tableau 5.

te” doit étre définie a réception de la commande "SET FADE RATE (DTR0)". "faq
ire I'objet d'une requété en utilisant QUERY FADE TIME/FADE RATE.

te” doit étre régléesur une valeur selon les phases suivantes:

sse’de modification de l'intensité lumineuse doit étre calculée a partir de "faq

leRate"

eRate"

comme SUIt

Vitesse de modification de l'intensité lumineuse =

506

( "fadeRate" j
2 2

pas/s.

Le Tableau 5 répertorie les valeurs possibles de vitesse de modification de [l'intensité
lumineuse.
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Tableau 5 — Vitesses de modification de I'intensité lumineuse
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9.5.4

Si "fad

Vitesse minimale de | Vitesse nominale de | Vitesse maximale de
modification de modification de modification de

"fadeRate" l'intensité lumineuse | l'intensité lumineuse | l'intensité lumineuse
pas/s pas/s pas/s
1 322 358 394
2 228 253 278
3 161 179 197
4 114 127 139
5 80,5 89,4 98,4
6 56,9 63,3 69,6
7 40,3 44,7 49,2
8 28,5 31,6 34,8
9 20,1 22,4 246
10 14,2 15,8 17,4
11 10,1 11,2 12,3
12 71 7,9 8,7
13 5,0 5,6 6,1
14 3,6 4,0 4,3
15 2,5 2,8 3,1

Durée étendue de modification de I'intensité lumineuse

eTime" est égale a 0, et si la duréesrapide de modification de I'intensité lumineus

que dg¢finie dans I'lEC 62386-207 est mise en ceuvre et est égale a 0, la durée éteng

modifi

La dur
valeur
modifi
facteu

Durée
extendg

Cecid

cation de l'intensité lumineuse. doit étre utilisée.

ée étendue de modification de l'intensité lumineuse peut étre définie en utilisa
de base et un multiplicateur selon le Tableau 6 et le Tableau 7. La durée étend
cation de l'intensitétlumineuse peut étre calculée a partir de la valeur de base
de multiplication.

de modification de l'intensité lumineuse =
dFadeTim&Base - extendedFadeTimeMultiplier

pnne_une plage de 100 ms pour une durée de 16 min, et une valeur spéciale qui i

aucun

e telle
ue de

nt une
jlue de
et du

ndique

b 'madification de I'intensité lumineuse (le plus rapidement possible).
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Tableau 6 — Durée étendue de modification de l'intensité lumineuse — Valeur de base

Bits de base Valeur de base
0000b 1
0001b 2
0010b 3
0011b 4
0100b 5
0101b 6
8440k 7
0111b 8
1000b 9
1001b 10
1011b 11
1011b 12
1100b 13
1101b 14
1110b 15
1111b 16

Tablleau 7 — Durée étendue de modification de:l'intensité lumineuse — Multiplicateur

A T'ex

Bits de Facteur de multiplication
multiplicateur Minimal Nominal Maximal
000b 0 ms.2 Oms?@ Oms?@
001b 95.ms 100 ms 105 ms
010b 0,95 s 1s 1,05 s
011b 9,5s 10s 10,5 s
100b 0,95 min 1 min 1,05 min
101b Réservé
110b Réservé
+1b Réservé
a( Aucune modification de l'intensité lumineuse (le plus rapidement possible).

définir

est égal au multiplicateur de

ecution de "SET EXTENDED FADE TIME (DTR0)", l'appareillage de command
e trantes-apartir-de—PrR—teformatutiisédeit-étre AAAAb—oH YYYD
la durée de modification de l'intensité lumineuse, et AAAADb

V& Cl cHYV

équivaut a la base de calcul de cette méme durée: La durée de modification de l'intensité
lumineuse résultante doit étre augmentée de fagon monotonique lorsque la durée de base
augmente.

e Si"DTR0"> 0100 1111b:

"extendedFadeTimeBase" doit étre réglée sur 0;

"extendedFadeTimeMultiplier" doit étre réglé sur 0 ms, en réglant effectivement la durée
de modification de I'intensité lumineuse sur 0 s, ce qui signifie aucune modification de
I'intensité lumineuse (le plus rapidement possible). Le passage d'"actualLevel” a
"targetLevel” doit étre immédiat et le rendement lumineux doit étre ajusté le plus
rapidement possible, ce qui signifie moins de 0,8 s, soit la durée maximale de
modification de l'intensité lumineuse pour "fadeTime" = 1 (voir Tableau 4).
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e Dans tous les autres cas:
— extendedFadeTimeBase" doit étre réglée sur AAAAD;
— extendedFadeTimeMultiplier" doit étre réglé sur YYYb.
La durée étendue de modification de l'intensité lumineuse peut faire I'objet d'une requéte en

utilisant "QUERY EXTENDED FADE TIME". La réponse doit étre 0 YYY AAAADb, ou YYYb
équivaut a "extendedFadeTimeMultiplier" et AAAAb équivaut a "extendedFadeTimeBase".

9.5.5 Utilisation de la durée de modification de I'intensité lumineuse

Les commandes qui utilisent une durée de modification de I'intensité lumineuse doivent lancer
la modification en ufilisant Ta durée applicable. Cefle durée peut éire déferminée a partir des
régles|suivantes:

e si'lfadeTime" > 0: voir Tableau 4;

e si'lfadeTime" = 0: la durée étendue de modification de I'intensité lumineuse doit étre utilisée,
voir Tableau 6 et Tableau 7. La durée étendue de modification de I'intensité lumineuge peut
étre calculée par multiplication de la valeur de base et du multiplicateur;

o si'lextendedFadeTimeMultiplier" = 0 ms, la durée de modification de Vintensité lumineyse est
eégdle a 0 s, ce qui signifie aucune modification de l'intensité IGmineuse (le plus rapidement
possible). Le passage d'"actualLevel” a "targetLevel” doit.&tre immédiat et le rendement
lunpineux doit étre ajusté le plus rapidement possible.

Le niveau cible doit étre calculé a partir du paramétre de.commande. Le niveau cible galculé
doit étre atteint aprés expiration de la durée de modification de l'intensité lumineuse.

La dufée étendue de modification de l'intensité lumineuse prend également en charge les
duréeg de modification de I'intensité lumineuse-inférieures a 0,7 s. Si une durée de modif|cation
de l'infensité lumineuse inférieure a 0,7 s est'lancée alors que cette durée ne peut pgs étre
exécufée par la combinaison d'appareillage de commande et de source de Iumiére,
I'appafeillage de commande doit ajusterle rendement lumineux le plus rapidement pogsible.
Toutefpis, I'appareillage de commande doit répondre comme si la modification de l'infensité
luminguse était achevée dans la durée demandée.

9.5.6 Utilisation de la vitesse de modification de l'intensité lumineuse

9.5.6.1 Modification~de I'intensité lumineuse au moyen des commandes "UP" ef
IIDOWNII

Les gommandes) V'UP" et "DOWN" doivent lancer une modification d'une durge de
200 m$ £ 20 ms:

"targetLevel™ doit étre calculé a partir d'"actualLevel” en utilisant la vitesse de modificafion de
lintendits : ; . . AN ; . ratioh de la
modification de l'intensité lumineuse d'une durée de 200 ms.

NOTE 1 Etant donné que la vitesse de modification de I'intensité lumineuse est utilisée, il est possible d'atteindre
"minLevel” ou "maxLevel” avant la fin de la modification. Ceci n'entraine pas la suppression du bit "fadeRunning".

NOTE 2 En raison des tolérances relatives a la vitesse de modification de l'intensité lumineuse, différents
appareillages de commande peuvent réagir aux commandes qui utilisent des vitesses effectives légérement
différentes. Par conséquent, apres le traitement de ces commandes de gradation relative, différents appareillages
de commande peuvent avoir des valeurs différentes pour "targetLevel” (et par conséquent également pour
"actualLevel" et "lastLightLevel").

9.5.6.2 Modification de l'intensité lumineuse au moyen des commandes
"CONTINUOUS UP" et "CONTINUOUS DOWN"

La commande "CONTINUOUS UP " doit régler "targetLevel”" a "maxLevel” et lancer la
modification en utilisant la vitesse applicable. La modification de l'intensité lumineuse doit
s'arréter lorsque "maxLevel" est atteint.
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La commande "CONTINUOUS DOWN" doit régler "targetLevel" a "minLevel" et lancer la
modification en utilisant la vitesse applicable. La modification de l'intensité lumineuse doit
s'arréter lorsque "minLevel" est atteint.

A l'exécution de "CONTINUOUS UP" ou "CONTINUOUS DOWN?", au moins un pas doit étre
exécuté, sauf si cela est exclu par "minLevel” ou "maxLevel".

Se reporter au 9.5.9 pour l'interruption d'une modification de l'intensité lumineuse avant
d'atteindre "minLevel"” ou "maxLevel”.

NOTE 1 Contrairement aux instructions "UP" et "DOWN?", il n'est pas possible d'atteindre "minLevel"” ou "maxLevel”

avant |

NOTE 2
valeurs
exempld

9.5.7

Si "fa
modifi
s'ache
modifi

9.5.8

Siune
se terrn
aux c
fonctig

Si une|

se terminer par "actualLevel". La réaction aux commandes de niveau doit étre identiqu

qu'ellg

La mo

o dé

e da
TR

Pour de plus amples informations concernant "lampOn" et "lampFailure", voir 9.16.3 et 9

9.5.9

£ o | P~ H 11 Im} E| bit o J oD L3 + | £ &l 1 ~H +i
e ottt eatoi—rT et ConRSeaquthtTTe-Dir—aveicirititin StSHppHe—a e aera Mottt aton-

Comme pour les instructions "UP" et "DOWN?", différents appareillages de commande peuventa
différentes pour "targetLevel”, "actualLevel" et "lastLightLevel" aprés arrét préalable de la modificaf
par le biais de DAPC(MASK)).

Réponse du systéme a une modification de I'intensité lumineuse

eTime", "extendedFadeTimeBase", "extendedFadeTimeMultiplier"ny€ou "fadeRate

oir des
on (par

" sont

pes lors d'une modification de l'intensité lumineuse en cours,' cétte derniére doift alors

ver sans recalculer la durée et/ou la vitesse de modification de’l'intensité lumineu
cation de l'intensité lumineuse suivante doit utiliser les valeurs recalculées.

Réponse du systéme lors d'une modification de‘la veille et du démarrage

modification de l‘intensité lumineuse est lancée atrcours de la veille, son process
niner par "actualLevel" égal a "minLevel" au cours de la phase de démarrage. La ré
bmmandes de niveau doit étre identiquéeXa ce qu'elle serait si la ou les |
nnaient au "minLevel".

modification de l'intensité lumineuse est lancée lors du démarrage, son process
serait si la ou les lampes foncfionnaient a I'"actualLevel”.

Hification de l'intensité lumineuse doit commencer:

5 que "lampOn” est TRUE, ou

ns le cas d'une defaillance totale des lampes, dés que "lampFailure™ est confirmée ¢
UE.

Interruption d'une modification de l'intensité lumineuse

se. La

s doit
action
ampes

Is doit
e a ce

omme

16.4.

Toute

ommTaTTde qui Tegte une ou ptusieurs des variabtes suivartes

o '"targetLevel”, "minLevel”, "maxLevel"

ainsi q

ue l'exécution de I'une des commandes suivantes

e "DAPC(MASK)", "IDENTIFY DEVICE"

doit interrompre une modification de l'intensité lumineuse en cours.

NOTE 1
pas.

La modification de l'intensité lumineuse s'interrompt méme si la valeur de la variable concernée ne

change


https://iecnorm.com/api/?name=e376c34166fb05ed5fd5962cb5edc1af

- 106 — IEC 62386-102:2022 © IEC 2022

Lorsqu'une modification de l'intensité lumineuse en cours est interrompue par un contrbleur
d'application, la minuterie associée doit étre arrétée immeédiatement. Aprés l'interruption de la
minuterie, "targetLevel” doit étre réglé sur "actualLevel” et la commande doit étre exécutée (le
cas échéant).

Lorsqu'une modification de l'intensité lumineuse en cours est interrompue alors qu'elle était en
attente a I'état "minLevel” lors du démarrage, l'appareillage de commande doit achever le
processus de démarrage.

NOTE 2 Ceciimplique que, dans ce type de cas, "targetLevel” et "actualLevel” équivalent tous deux a "minLevel".

9.6 Niveau min et max

La maqdification du niveau min ou max doit interrompre toute modification de(linfensité
luminguse en cours, avant la mémorisation du nouveau niveau min ou max.

"SET MIN LEVEL (DTR0)" doit définir "minLevel” selon la valeur "DTR0":

e siQ < "DTR0"< PHM: PHM,;
e siIDTR0O" = "maxLevel” ou MASK: "maxLevel”;

e dans tous les autres cas: "DTR0".
Si "actpalLevel” > 0 et "actualLevel” < "minLevel” a la suite durréglage d'un nouveau nivegdu min,
"targetlLevel” doit étre recalculé a partir du nouveau "minlevel”. "actualLevel” doit étre modifié

en "tafgetLevel” immédiatement et le rendement lumineux doit étre ajusté le plus rapidement
possible. Ainsi, "limitError" doit étre réglée sur TRUE.

"SET MAX LEVEL (DTR0)" doit définir "maxLevel”,selon la valeur "DTR0", comme suit:

o si fminLevel” 2 "DTRO": "minLevel";
e si [DTR0" = MASK: OxFE;

e dans tous les autres cas: "DTR0"™
Si "actualLevel” > "maxLevel” a-la-suite du réglage d'un nouveau niveau max, "targetLevé¢l" doit
étre rgcalculé a partir du nouveau "maxLevel”. "actualLevel” doit étre modifié en "targefLevel”

immédiatement et le rendement lumineux doit étre ajusté le plus rapidement possible.| Ainsi,
"limitEyror" doit étre réglée sur TRUE.

NOTE ["minLevel" et “maxLevel” peuvent étre utilisés pour compenser les différences de propriétés des appaieillages
de commande. Paréexemple, si les appareillages de commande ont des valeurs différentes pour PHM, ils peuvent
étre régJés de maniere a se comporter de fagon similaire en ajustant "minLevel”.

9.7 Commandes

9.7.1 —G¥mératités

Un appareillage de commande doit vérifier le schéma d'adressage du dispositif afin de
déterminer si ce dernier est adressé par une commande. L'appareillage de commande doit
accepter la commande, a moins que l'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent:

e lacommande est envoyée par adressage court, et I'adresse courte attribuée n'est pas égale
a "shortAddress",;

e |a commande est transmise par adressage de groupes, et le groupe attribué ne correspond
a aucun des groupes identifiés par "gearGroups";

e |a commande est envoyée par adressage réservé;

e la commande est envoyée par adressage de diffusion non adressée, et "shortAddress” n'est
pas la valeur MASK;

e la commande n'est pas définie (commande réservée, par exemple).
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Les groupes de commande suivants peuvent étre identifiés:

9.7.2
Les ingtructions de niveau sans modification de l'intensité lumineuse sont-des instructi

le "targetLevel” doit étre calculé; le passage d'"actualLevel” a "targetLevel!”doit étre immé
le rendement lumineux doit étre ajusté le plus rapidement possible.

Ces cqmmandes peuvent étre réparties en trois catégories:

9.7.3

Les ingtructions de niveau quideclenchent une modification de l'intensité lumineuse so
instrudtions ou le "targetLevel™ doit étre calculé; "actualLevel” doit subir une modificaf]
I'intengité lumineuse vers\Y'targetLevel" en utilisant la durée ou la vitesse correspo
applicable. Si la durée. de modification de l'intensité lumineuse est égale a 0 s, le p4
alLevel” a "targetLevel” doit étre immédiat et le rendement lumineux doit étre ajlisté le
plus rdpidement pessible.

d""actu

Ces cgmmandes peuvent étre réparties en deux catégories:

9.7.4

instructions de niveau;

instructions de niveau sans modification de l'intensité lumineuse;
instructions de niveau qui déclenchent une modification de l'intensité lumineuse;

instructions de configuration;

requétes;

commandes spéciales;

cofmmandes d'application étendues.

commandes de niveau absolu

commandes de niveau relatif

cofmmandes de configuration

insrtructions de niveau absolu qui utilisent la durée de modification de l'intensité lumi

instructions;

requétes;

Instructions de niveau sans modification de I'intensité lumineuse

"OFF", "RECALL MIN LEVEL", "RECALL MAX LEVEL";

"STEP UP", "STEP DOWN", "ON AND STEP'UP", "STEP DOWN AND OFF";

"RESET", "SET MIN LEVEL (DTRO)"SET MAX LEVEL (DTRO0)".

Instructions de niveau quidéclenchent une modification de I'intensité
lumineuse

bns ou
diat et

nt des
on de
ndante
ssage

heuse

"DAPC (level)", "GO TO SCENE (sceneNumber)", "GO TO LAST ACTIVE LEVEL";

instructions de niveau relatif qui utilisent la vitesse de modification de l'intensité lumineuse

IIUPII’ IIDOWNII;
"CONTINUOUS UP", "CONTINUOUS DOWN".

Instructions de configuration

Les instructions de configuration peuvent étre utilisées pour modifier plusieurs propriétés
d'appareillages de commande.

9.7.5

Les

Requétes

requétes peuvent étre utilisées pour demander la valeur de plusieurs propriétés
d'appareillages de commande.
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9.7.6 Commandes spéciales

Les commandes spéciales constituent un groupe de commandes non adressables. Tous les
appareillages de commande doivent interpréter les commandes spéciales.

9.7.7 Commandes d'application étendues

Les commandes dont le code de fonctionnement se situe dans la plage de O0xEO a OxFF sont
réservées aux types ou aux caractéristiques de dispositifs spéciaux. Chaque type ou
caractéristique de dispositif redéfinit ces commandes, sauf la commande avec le code de
fonctionnement OxFF ("QUERY EXTENDED VERSION NUMBER"). Pour plus d'informations,
voir 9.18.

9.8 Itérations de commandes
9.8.1 Généralités

Les exigences du 9.4 de I'lEC 62386-101:2022 s'appliquent avec les ajouts .suivants.

9.8.2 Itération des commandes "UP" et "DOWN"

Les ingtructions "UP" et "DOWN" peuvent étre transmises en tant_qu'itération de commandes.
A l'exg¢cution de la premiere instruction de ce type d'itération}a moins que les valeprs de
"minLepel" ou "maxLevel" ne I'excluent, un pas ("targetLevel" final = "targetLevel" calculé (1) doit
étre exécuté.

NOTE 1| Ceci assure un impact certain au début d'une itération,

Au terme de ce premier pas, la modification de, I'intensité lumineuse d'une durée de 4200 ms
doit commencer a la vitesse correspondante “applicable. Les pas ultérieurs doivent étre
exécufés a des intervalles déterminés par. a Vvitesse de modification de l'intensité lum|neuse
applicable, tant que l'itération se poursgit. Chaque instruction "UP" ou "DOWN" exg¢cutée
commeg partie intégrante de l'itération "doit provoquer le redémarrage du processlus de
modification de l'intensité lumineuse d'une durée de 200 ms et un nouveau cal¢ul de
"targetfLevel” en conséquence. Latransition d"actualLevel" doit se produire conformément au
9.5.1 pt a la Figure 4, la premiére transition, en excluant le pas initial, se produisant a
1/(2 - |fadeRate") aprés I'exécution de la premiére commande "UP" et "DOWN".

NOTE 2| Lorsque la vitesse(de modification de l'intensité lumineuse change au cours d'une itération de conjmande,
la nouvglle vitesse n'est pasyappliquée lors de I'exécution de cette itération de commande.

La Figlure 5 récapitule le comportement nécessaire. Les itérations commencent a Cmd 1 et
s'achéyent a Time out.
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DAPC SEQUENCE (déconseillé)

LE DAPC SEQUENCE" lance une itération de commande de contréle direct
nce d'arc (DAPC) qui permet un contréle dynamique du rendement lumineux.

ccution de "ENABLE DAPC SEQUENCE", l'appareillage de commande doit
birement une durée de modification de l'intensité\fumineuse de 200 ms + 20 ms,

ité lumineuse réelle ou étendue. Lorsque“a’derniére modification de la séquen

Etant donné que les variables de durée et-de vitesse de modification de I'intensité lumineuse ne ¢
Hurée et la vitesse de modification peut étre’ définie comme normale et/ou faire I'objet d'une requé

La séq
accep
d'une
accep

Lorsqu
lancer

Sila ¢

une dlirée( de modification de l'intensité lumineuse de 200 ms comme cela est exigé

séque

uence DAPC doit se terminer si, aprés 200 ms, I'appareillage de commande n
& de commande "DAPC-(level)". La séquence DAPC doit étre abandonnée a I'ex§
commande de contrdle-indirect de la puissance d'arc. "ENABLE DAPC SEQU
ée lors d'une itération de commande DAPC doit étre rejetée.

e la séquence'DAPC est active, chaque exécution d'une commande "DAPC (leve
une modification de l'intensité lumineuse d'une durée de 200 ms.

nce DAPC, l'appareillage de commande doit ajuster le rendement lumineux |

re 5 — Cadencement et réponse lors de I'exécution d'une itération de commgnde

de la

Litiliser
tandis
on de
ce est

hangent
e en ce

'a pas
cution
EFNCE"

)" doit

pmbinaison d'appareillage de commande et de source de lumiére ne peut pas exécuter

par la
e plus

rapide

ent possibie. TOULelOls, Tappdreliiage de colmimdanae doit repondre  COITIm

modification de l'intensité lumineuse était achevée dans la durée demandée.

9.9
9.9.1

Modes de fonctionnement

Généralités

si la

Différents modes de fonctionnement peuvent étre sélectionnés au moyen de la commande

"SET OPERATING MODE (DTR0)".

I'objet

d'une requéte au moyen de "QUERY OPERATING MODE".

L""operatingMode” actuellement sélectionné peut faire
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Les modes de fonctionnement 0x00 a Ox7F sont définis dans le présent document. Le mode de
fonctionnement 0x00 au moins doit étre disponible. Les modes de fonctionnement 0x80 a OxFF
sont spécifiques au fabricant. La requéte "QUERY MANUFACTURER SPECIFIC MODE" peut
étre utilisée pour déterminer si le mode de fonctionnement de I'appareillage de commande est
un mode normal défini dans I'lEC 62386 ou un mode spécifique au fabricant.

9.9.2 Mode de fonctionnement 0x00: mode normal

Lorsqu'un dispositif est en mode normal ("operatingMode"= 0x00), son comportement doit étre
tel qu'exigé par le présent document, jusqu'a ce qu'il soit réglé sur un mode de fonctionnement
différent de 0x00.

9.9.3 Mode de fonctionnement 0x01 a Ox7F: réservé

Les mpdes de fonctionnement 0x01 a Ox7F sont réservés et ne doivent pas étre utilisés

9.9.4 Mode de fonctionnement 0x80 a OxFF: modes spécifiques au fabricant

Il conyient d'utiliser les modes spécifiques au fabricant uniqguementsi’les caractérigtiques
exigégs par l'application ne sont pas couvertes par la série IEC 62386. Lorsque le mgde de
fonctignnement d'un appareillage de commande est spécifique au fabricant, le compor{ement
dudit gppareillage peut également étre spécifique au fabricant,@avec les exceptions suivpntes:

e en|ce qui concerne l'accés au bus, l'appareillage de (commande doit étre confdrme a
I''HC 62386-101:2022;

e [|'appareillage de commande doit étre conforme au\présent document au moins tant que les
commandes suivantes sont concernées:

— |"SET OPERATING MODE (DTR0)", "QUERY OPERATING MODE", et
"QUERY MANUFACTURER SPECIFIG{MODE";

— |toutes les commandes spéciales (voir 11.7) sauf
WRITE MEMORY LOCATION (DTR1, DTRO, data),
WRITE MEMORY LOCATION =NO REPLY (DTRI, DTRO, data) et PING.

Pour I¢s commandes ci-dessus; les exigences du 7.2 s'appliquent.

Il est fecommandé de continuer a suivre les commandes spécifiées dans toutes les parties
mises [en ceuvre de la série IEC 62386 méme dans le cas de modes spécifiques au fabricant.

9.10 [Blocs de mémoire

9.10.1| Généralités

Les blpcs 'dé mémoire sont des espaces mémoire librement accessibles qui contienngnt les
informption's ou les paramétres de configuration de I'appareillage de commande. I n‘Jst pas
nécessaire de mettre en ceuvre tous les blocs de mémoire consécutifs. De méme, au sein d'un
bloc de mémoire, il n'est pas nécessaire de mettre en ceuvre tous les emplacements
consécutifs. Tous les emplacements de blocs de mémoire mis en ceuvre de tous les blocs de
mémoire également mis en ceuvre peuvent étre lus au moyen de commandes d'acces de la
mémoire. Une partie de la mémoire est en lecture seule et programmée par le fabricant de
I'appareillage de commande ou mise a jour par l'appareillage de commande lui-méme. Pour
toutes les autres parties, I'accés en écriture au moyen de commandes d'accés de la mémoire
peut étre activé par le fabricant. A I'exception de I'emplacement 0x02, tous les emplacements
inscriptibles d'un bloc de mémoire sont verrouillables, sauf spécification contraire dans la table
des blocs de mémoire correspondante. Les emplacements dans les blocs de mémoire doivent
étre mis en ceuvre en utilisant les types de mémoires indiqués dans le Tableau 8.
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Tableau 8 — Types de mémoires

Type de Accessibilité|Vvolatilité® | Peut étre modifiée de Description
mémoire par le bus? maniére autonome par
I'appareillage de
commande pendant
I'exécution
ROM RO NV Non Concerne I'ensemble des valeurs fixes qui ne

varient pas pendant I'exécution de I'appareillage
de commande.
NOTE La mémoire ROM est par nature en
lecture seule, mais peut étre modifiée lors de la
programmation au cours de la production.

RAM{RO RO \% Oui Pour les valeurs qui ne sont pas retenuep sur
un cycle de mise sous tension. Le,contenu ne
peut pas étre modifié a partir de(llinterfage.

RAM{RW RwW \Y Oui Pour les valeurs qui ne sont-pas retenuep sur
un cycle de mise sous tension. Le contenu peut
étre modifié a partir dedinterface.

NVM{RO RO NV Oui Pour les valeurs quisent retenues sur un cycle
de mise sous tension’ Le contenu ne pedt pas
étre modifié a partir de l'interface.

NVM{RW RwW NV Oui Pour les valeurs qui sont retenues sur un cycle
de mise sous tension. Le contenu peut éfre
modifié-a.partir de l'interface.

a8  RQ: lecture seule (Read-Only). RW: lecture-écriture (Read-Write).

b V:|volatile (non retenue sur un cycle de mise sous tension). NV: non volatile (retenue sur un cycle de m{se sous

tefpsion).

L'espace mémoire adressable est limité a un\espace maximal de 256 blocs de mémoire, ghacun
compdrtant au maximum 255 octets (environ 64 ko). Dans la mesure ou le présent dodqument
spécifie comment mettre en ceuvre les-blocs de mémoire 0 et 1 (lorsqu'ils existent), et réserve
les bldcs de mémoire 200 a 255, cecilaisse de I'espace pour 198 blocs de mémoire pour des
besoins spécifiques au fabricant dans la plage de [2,199].
9.10.2| Carte de mémoire
Lorsgy'un bloc de mémoire spécifique au fabricant dans la plage de [2,199] est mis en ¢euvre,
I'affecfation de son (contenu doit étre conforme a la carte de mémoire fournie dans le
Tablegu 9.
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Tableau 9 — Carte de mémoire de base des blocs de mémoire

mémoire. Les octets verrouillables dans
le bloc de mémoire doivent étre en
lecture seule, tandis que I'octet de
verrouillage a une valeur différente

Adresse Description Valeur par défaut Valeur Type de
(valeur d'origine) réinitialisée® mémoire
0x00 Adresse du dernier emplacement de Rodage en usine, Pas de ROM
mémoire accessible plage modification
[0x03,0xFE]
0x01 Octet indicateur? a a Tout type?
0x02 Octet de verrouillage du bloc de OxFF OxFF¢ RAM-RW

de 0x55.
[0x03,0xFE] | Contenu de bloc de mémoire? a a Tout type?
OxHF Réservée — non mise en ceuvre Réponse NO Pas de n.a
modification
a8 L'opjet, les valeurs par défaut, les valeurs de mise sous tension, les valeurs réinitialisées et les types de
mémoires de ces octets doivent étre définis par le fabricant.
b Réjnitialisation de la valeur aprés une commande "RESET MEMORY BANK".
¢ Egdlement utilisée comme valeur de mise sous tension, sauf indication contrair€) éxplicite.
L'octef qui se trouve dans I'emplacement 0x00 de chaque (bJoc contient I'adresse du dernier
emplagement de mémoire accessible du bloc. La valetur doit étre comprise dans la| plage
[0x03,DxFE].
L'octefl dans I'emplacement 0x01 est spécifique%au fabricant. Lorsqu'il est mis en cedvre, il
convigint que le fabricant décrive I'utilisation deCcet octet (ainsi que I'ensemble du contenu du
bloc d¢ mémoire).
NOTE 1| |l peut étre utilisé, par exemple, pour mémoriser une somme de contréle dans le cas d'un bloc de mémoire
a contefu statique. Il n'est pas utile d'utiliser une somme de contrdéle dans un bloc de mémoire dont le confenu est

modifié

L'octef

par I'appareillage de commande.

de I'emplacement 0x02° doit étre utilisé pour verrouiller l'accés en éq

L'empllacement de mémoire 0x02 proprement dit ne doit jamais étre verrouillé pour éq

Alors

empla
étre e
verrou
"RESH

Hjue cet emplacement ‘de mémoire contient toute valeur différente de 0x55, to
cements de mémgpire marqués "(verrouillable)" du bloc de mémoire correspondant d
lecture seule(Ljappareillage de commande ne doit pas modifier la valeur de I'o
lage autrement qu'a Ila suite du cycle de mise sous tension
T MEMORY.BANK (DTR0)" ou de toute autre commande qui affecte I'ocf

verroujllage.

riture.
riture.
us les
oivent
ctet de
, de
et de

st pas

acement OxFF est un emplacement reserve dans chaque bloc de mémoire et n'g

dloc de

meémoire normal Lorsqu il est adresse I apparelllage de commande d0|t repondre comme si cet
emplacement n'était pas mis en ceuvre, et il ne doit pas augmenter "DTR0".

NOTE 2

9.10.3

Cet emplacement est réservé pour interrompre I'augmentation automatique de "DTR0".

Sélection d'un emplacement de bloc de mémoire

Pour sélectionner un emplacement de bloc de mémoire, une combinaison de numéro et

d'empl

acement au sein du bloc de mémoire est exigée.

Le bloc de mémoire doit étre sélectionné par un réglage du numéro de bloc de mémoire en
"DTRI1". L'emplacement dans le bloc de mémoire doit étre sélectionné par la valeur en "DTR0".
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9.10.4 Emplacements de mémoire protégeables

Les emplacements de blocs de mémoire marqués comme "protégeables" peuvent étre protégés
contre la lecture ou I'écriture ou étre supprimés a l'aide d'une méthode spécifique au fabricant.

Les emplacements protégeables dont la protection contre la lecture est activée doivent
répondre MASK a la commande "READ MEMORY LOCATION (DTRI, DTR0)". Dans ce cas, la
mise en ceuvre ou la mise a disposition de la caractéristique associée est facultative.

NOTE 1 La protection contre la lecture peut étre activée par défaut. Si la protection contre la lecture est activée,
cela signifie que la fonction associée peut ne pas étre mise en ceuvre et que le fabricant n'est pas obligé de fournir
un mécanisme pour désactiver la protection contre la lecture.

Le corjtenu des emplacements protégeables dont la protection contre |'écriture est activée ne
peut pps étre écrasé.

NOTE 2 Cela signifie que la commande WRITE MEMORY LOCATION ne renvoie aucune, réponse lofs d'une
tentativ¢ d'écriture dans un emplacement protégé contre I'écriture.

9.10.5| Lecture dans le bloc de mémoire
9.10.5|1 Généralités

Un enjplacement de bloc de mémoire sélectionné peut étreNlt'au moyen de la commande

"READ MEMORY LOCATION (DTRI, DTR0)". La réponse doit étre la valeur de l'octet a
I'emplacement de bloc de mémoire adressé.

Lorsqgye le bloc de mémoire sélectionné n'est pas mis_en ceuvre, la commande doit étre rgjetée.

Lorsqye I'emplacement de bloc de mémoire sélectionné se situe au-dessous de I'empladement
OxFF, ['DTR0O" doit étre augmenté de un, méme si I'emplacement de mémoire n'est pas mis en
ceuvrel Dans le cas contraire, "DTR0" ne;doit pas varier. Ce mécanisme permet une lecture
conségutive facile des emplacements de*blocs de mémoire.

Apres |lecture de plusieurs octetslissus d'un bloc de mémoire, il convient que le corgtrc“)leur
d'application vérifie la valeur de""DTR0" afin de s'assurer que son emplacement est celui dttendu
ou soyhaité. Tout défaut d'adaptation indique une erreur de lecture.

9.10.5|2 Lecture de valeurs a plusieurs octets

Pour gssurer la cohérence des données lors de la lecture d'une valeur a plusieurs octets dans
un blof de mémoire, un mécanisme doit étre mis en ceuvre afin de verrouiller I'ensemile des
octets|de la valeur a plusieurs octets lorsque le premier octet de cette valeur est lu, et|de les
déverrpuilleriorsque le premier octet d'une autre valeur a un octet ou a plusieurs octets e tout
bloc d¢ memoire de la méme unité logique est lu.

La lecture d'un emplacement a plusieurs octets doit restituer la valeur stockée, mais pas les
valeurs qui résident dans le tampon d'écriture utilisé pour la mise en tampon tant que la valeur
compléte n'a pas été écrite en mémoire (voir 9.10.6.3).

9.10.5.3 Emplacements non mis en ceuvre
Lorsqu'un bloc de mémoire existe, que I'emplacement de bloc de mémoire sélectionné

e n'est pas mis en ceuvre, et que MASK n'apparait pas dans la plage de valeurs admise, ou

e se situe au-dessus du dernier emplacement de mémoire accessible,

la réponse a "READ MEMORY LOCATION (DTR1, DTR0)" doit étre NO.


https://iecnorm.com/api/?name=e376c34166fb05ed5fd5962cb5edc1af

- 114 - IEC 62386-102:2022 © IEC 2022

Lorsqu'un bloc de mémoire existe, que I'emplacement de bloc de mémoire sélectionné

e n'est pas mis en ceuvre, et

e que la plage admise pour la valeur stockée dans I'emplacement du bloc de mémoire inclut
MASK,

la réponse a "READ MEMORY LOCATION (DTRI, DTR0)" doit étre MASK.

NOTE L'utilisation de MASK dans la plage de valeurs admises indiquée dans une table des blocs de mémoire rend
effectivement la mise en ceuvre de I'emplacement facultative.

9.10.5.4 Emplacements temporairement indisponibles

Pour Ies emplacements de memoire qui incluent TMASK dans la plage de valeurs_ admises
d'une fable des blocs de mémoire, la réponse a "READ MEMORY LOCATION (DTRIVPTRO)"
doit étre TMASK si la valeur est temporairement indisponible. Sauf en conditions.de ¢éfaut,
I'appafeillage de commande doit fournir une valeur valide dans un délai de 30 s

EXEMPLE A la suite d'un cycle de mise sous tension externe, les valeurs de bloc de mémaire‘telles que les thesures
peuveni] étre temporairement indisponibles en raison du temps d'établissement des (filires numériques et sont
indiquég¢s par l'utilisation de TMASK.

NOTE |[Si plusieurs valeurs TMASK sont renvoyées sur une période donnée, les contrdleurs d'application peuvent
en déduire qu'une condition de défaut s'est produite sur I'appareillage de commande.

9.10.5|5 Verrouillage d'un bloc de mémoire complet pour la lecture

Les tarles des blocs de mémoire qui indiquent que la(valeur OxAA de l'octet de verropillage
verroujlle le bloc complet doivent fonctionner comme ‘suit:

Si l'octet de verrouillage contient une valeur autre que 0xAA, I'écriture des valeurs suiyantes
dans lloctet de verrouillage doit produire le résultat indiqué:

o OxApA: tous les emplacements du bloc@de mémoire doivent étre verrouillés et ne doivgnt pas
changer tant que I'octet de verrouillage n'a pas été écrit ou qu'un cycle de mise sous tension
nels'est pas produit;

e aufres valeurs: le verrou du_bloc de mémoire ne doit pas étre affecté.

Si lI'octet de verrouillage contient la valeur OxAA, I'écriture des valeurs suivantes dans|l'octet
de verfouillage doit produire le résultat indiqué:

e OxAA: tous les emplacements du bloc de mémoire doivent étre reverrouillés (mis a jpur) et
ne[doivent passchanger a nouveau tant que I'octet de verrouillage n'a pas été écrit o qu'un
cy¢le de mise’sous tension ne s'est pas produit;

e aufres valeurs: le verrou du bloc de mémoire doit étre désactivé. Les lectures a partir de la
mémoire)doivent restituer les derniéres valeurs renvoyées.

loc de
mémoire verrouillé doit produire le méme comportement que si I'emplacement de mémoire
n'était pas mis en ceuvre.

Le verrouillage d'un bloc de mémoire complet ne doit pas compromettre la lecture ou I'écriture
dans les autres blocs de mémoire.

EXEMPLE L'exemple suivant montre deux contréleurs d'application qui accédent a un bloc de mémoire verrouillé:
Si le contréleur d'application A verrouille le bloc de mémoire complet 202, le contrbéleur d'application B a besoin de
savoir que le bloc de mémoire 202 est verrouillé. Lorsque le contréleur d'application B lit le bloc de mémoire 202, il
obtient les données verrouillées. Le contréleur d'application B peut déterminer cela en surveillant I'activité du bus
liée a I'écriture de I'octet de verrouillage, ou en lisant I'octet de verrouillage avant de lire d'autres emplacements.
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9.10.6 Ecriture dans le bloc de mémoire
9.10.6.1 Généralités

Les commandes en écriture sont des commandes spéciales et ne sont par conséquent pas
adressables. Afin de sélectionner I'appareillage de commande correct, la commande
adressable "ENABLE WRITE MEMORY" doit étre utilisée. A I'exécution de
"ENABLE WRITE MEMORY", [l'appareillage de commande adressé doit régler
"writeEnableState” sur ENABLED.

L'appareillage de commande doit exécuter les commandes suivantes d'écriture dans un
emplacement de bloc de mémoire sélectionné uniquement lorsque "writeEnableState” est
ENABLED et lorsque le bloc de memoire adresse est mis en ceuvre:

e "WRITE MEMORY LOCATION (DTRI, DTRO, data)": L'appareillage de commande doit
conmfirmer |'écriture dans un emplacement de mémoire par une réponse qui‘'équivapt a la
valeur data;

NOTE 1| La valeur qui peut étre lue a partir de I'emplacement de bloc de mémoire n'est-pas nécessairement data.

¢ "WRITE MEMORY LOCATION - NO REPLY (DTRI, DTRO, data)y:- L'écriture damps un
emplacement de mémoire ne doit pas entrainer de réponse de I'appareillage de commande;

Un appareillage de commande doit régler "writeEnableState” sur DISABLED ep cas
d'acceptation de toute commande autre que l'une des commandes suivantes:

e "WRITE MEMORY LOCATION (DTRI, DTRO, data)",<“"WRITE MEMORY LOCATION -
NJ REPLY (DTRI, DTRO, data)";

e "DTRO (data)", "DTR1 (data)", "DTR2 (data)";
e "QUERY CONTENT DTRO", "QUERY CONZFENT DTR1", "QUERY CONTENT DTR2"

NOTE 2| Cela signifie que les commandes autres gue‘celles indiquées ci-dessus, qui sont acceptées puis rgjetées,
continugnt de définir "writeEnableState” sur DISABLED.

9.10.6|2 Echec d'écriture
Lorsqye I'emplacement de blocrde’mémoire sélectionné

e n'est pas mis en ceuvre, ou

e se|situe au-dessus du dernier emplacement de mémoire accessible, ou
e esfverrouillé (veir.9.10.2), ou

e n'est pas inseriptible, ou

o esfun emplacement protégeable actuellement protégé contre I'écriture (voir 9.10.4),/ou

e en|cas de tentative d'écriture d'une valeur située en dehors de la plage admise,

la réponse a "WRITE MEMORY LOCATION (DTRI, DTRO, data)" doit étre NO et aucun
emplacement de mémoire ne doit étre en mode écriture. Si cela s'applique lors de I'écriture
dans un emplacement a plusieurs octets, la réponse NO doit se produire aprés la tentative
d'écriture dans l'octet de poids faible (LSB, Least Significant Byte).

Lorsque I'emplacement de bloc de mémoire sélectionné se situe au-dessous de I'emplacement
OxFF, "DTR0" doit étre augmenté de un. Dans le cas contraire, "DTR0" ne doit pas varier. Ce
mécanisme permet une écriture consécutive facile dans les emplacements de blocs de
meémoire.
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9.10.6.3 Ecriture de valeurs a plusieurs octets

Pour assurer la cohérence des données lors de |'écriture d'une valeur a plusieurs octets dans
un bloc de mémoire, un tampon RAM doit étre utilisé afin de stocker les octets temporaires en
cours d'écriture tant que I'octet de poids faible de la valeur a plusieurs octets n'a pas été écrit.
Dés que l'octet de poids faible est écrit, la valeur compléte est alors écrite dans les
emplacements du bloc de mémoire.

NOTE 1 Le contenu des tampons utilisés pour le stockage des octets temporaires lors de I'écriture de valeurs a
plusieurs octets peut étre perdu lors d'une opération d'écriture d'une autre valeur a plusieurs octets dans le méme
bloc de mémoire, ou pendant un cycle de mise sous tension, ou a la suite de I'exécution d'une commande RESET
MEMORY BANK. Cela signifie qu'il suffit d'inclure un seul tampon RAM de ce type par bloc de mémoire pour I'écriture.

Aprés |saisie de plusieurs octets dans un bloc de mémoire, il convient que le corjtréleur
d'application vérifie la valeur de "DTR0" afin de s'assurer que son emplacement est celui‘dttendu
ou soyhaité. Tout défaut d'adaptation indique une erreur d'écriture.

NOTE 2| "DTR0" est également augmenté lorsqu'un emplacement de bloc de mémoire non missen’ceuvre est pdressé
avant d'ptteindre OxFF.

9.10.7| Bloc de mémoire 0

Le blo
bloc d

de mémoire 0 contient les informations concernant les appareillages de commande. Le
meémoire 0 doit étre mis en ceuvre dans tous les apparéillages de commande.

o

Le blop de mémoire 0 doit étre mis en ceuvre en utilisant la carte de mémoire décrite dans le
Tableqgu 10, avec au moins la mise en ceuvre des emplacements de mémoire jusqu'a I'afiresse
Ox7F, en excluant les emplacements réservés.

Tableau 10 — Carte de la mémoire du bloc de mémoire 0

Adrefsse Description Valeur par défaut Type de
(valeur d'origine) mégmoire
0x00 Adresse du dernier emplacement de rodage en usine ROM
mémoire accessible
0x01 Réservée — non mise en @uvre réponse NO n.a.
0x02 Numéro du dernier bloc )de mémoire rodage en usine, ROM
accessible plage [0,0xFF]
0x03 Octet GTIN 0 (octet de poids fort)? rodage en usine ROW
0x04 Octet GTIN 1 rodage en usine ROM
0x05 Octet GTIN2 rodage en usine ROM
0x06 OctetGTIN 3 rodage en usine ROM
0x07 Octet GTIN 4 rodage en usine ROW
0x08 Octet GTIN 5 (octet de poids faible) rodage en usine ROW
0x09 Version du microprogramme (principale) rodage en usine ROM
0x0A Version du microprogramme (secondaire) rodage en usine ROM
0x0B Octet de numéro d'identification 0 (octet de |rodage en usine ROM
poids fort)
0x0C Octet de numéro d'identification 1 rodage en usine ROM
0x0D Octet de numéro d'identification 2 rodage en usine ROM
0x0E Octet de numéro d'identification 3 rodage en usine ROM
0xO0F Octet de numéro d'identification 4 rodage en usine ROM
0x10 Octet de numéro d'identification 5 rodage en usine ROM
0x11 Octet de numéro d'identification 6 rodage en usine ROM
0x12 Octet de numéro d'identification 7 (octet de |rodage en usine ROM
poids faible)
0x13 Version du matériel (principale) rodage en usine ROM
0x14 Version du matériel (secondaire) rodage en usine ROM
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cec

¢ Le fprmat du numéro de version est défini en 4.2.

b Le fprmat du numéro de version est défini en 4.2 de I'lEC 62386-101:2022.

¢ L'oHjet et la valeur (par défaut) de ces octéts doivent étre définis par le fabricant.

f Voi 9.20. Si cet emplacement n'est.pds mis en ceuvre, la réponse doit &tre NO.

d  Le format du numéro de version est défini en(412 de I''EC 62386-103:2022. Lorsqu'il n'est pas mis en
est indiqué par OxFF.

Adresse Description Valeur par défaut Type de
(valeur d'origine) mémoire
0x15 Numéro de version 101° rodage en usine, ROM
selon le numéro de version mis en ceuvre

0x16 Numéro de version 102 de tous les rodage en usine, ROM
appareillages de commande intégrésC selon le numéro de version mis en ceuvre

0x17 Numéro de version 103 de tous les rodage en usine, ROM
dispositifs de commande intégrés? selon le numéro de version mis en ceuvre

0x18 Nombre de dispositifs de commande rodage en usine, ROM
logiques dans l'unité de bus plage [0,64]

0x19 Nombre d'appareillages de commande rodage en usine, ROM
logiques dans l'unité de bus plage [1.64]

0x1A Indice de cet appareillage de commande rodage en usine, ROM
logique plage [0,(emplacement 0x19) - 1]

0x1Bf Configuration actuelle de I'unité de bus' rodage en usined ROW

[0x1C,Ox7F] |Réservée — non mise en ceuvre réponse NO n.a.

[0x80,0kFE] [Informations supplémentaires concernant e ROM
les appareillages de commande®

OxFF Réservée — non mise en ceuvre réponse NO n.a.

Légende

GTIN ¢ode article international

LSB ctet de poids faible

MSB ¢ctet de poids fort

2 |l est recommandé de ne pas réutiliser le produit GTIN au.cours de la durée de vie prévue du produl|t apres

installation.

oceuvre,

9 La donfiguration actuelle de I'unité’de bus peut étre modifiée par une méthode spécifique au fabricant.

Lorsqy'une unité de bus comporte plus d'une unité logique, toutes les unités logiques doivent
avoir les mémes-Valeurs dans les emplacements de blocs de mémoire 0x03 jusqu'g 0x19
compr|s. Toutesles unités logiques de l'appareillage de commande doivent avoir les mémes
valeur$ dans Femplacement 0x1B.

Une unité-de bus peut contenir a la fois des appareillages de commande et des dispositifs de
commande. Ceux-ci partagent differents numeéros (par exemple, GTIN, numeéro d'identification
unique). Afin d'éviter les problémes en lecture et d'obtenir différentes réponses selon le schéma
d'adressage utilisé, la présentation du bloc de mémoire est identique pour les appareillages de
commande et les dispositifs de commande jusqu'a I'emplacement 0x19 compris. Les données
doivent étre également identiques. Le contréleur d'application peut utiliser les commandes
spécifiées dans le présent document ou dans I'lEC 62386-103:2022 pour identifier les données
de base, a condition que ces deux types de commandes soient mis en ceuvre.

Les octets des emplacements 0x03 a 0x08 ("GTIN 0" a "GTIN 5") doivent contenir le code article
international (GTIN) en binaire (voir [1]1). Les octets doivent &tre mémorisés en commengant
par le bit de poids fort et doivent contenir des zéros non significatifs.

1 Les chiffres entre crochets renvoient a la Bibliographie.
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Les octets des emplacements 0x09 et OxOA ("version du microprogramme") doivent contenir la
version du microprogramme de Il'unité de bus.

Les octets des emplacements 0x0B a 0x12 ("octet de numéro d'identification 0" a "octet de
numéro d'identification 7") doivent contenir 64 bits d'un numéro d'identification de l'unité de
bus. Il est recommandé que ce numéro d'identification soit le numéro de série. Le numéro
d'identification doit étre mémorisé avec l'octet de poids fort dans ["octet de numéro
d'identification 7" et les bits non utilisés doivent étre remplis de 0.

La combinaison du numéro d'identification et du numéro GTIN doit étre unique.

jon du

oesuvre

L'octef de I'emplacement 0x16 doit contenir le numéro de version IEC 62386-102 mis en joeuvre
de l'unité de bus.

L'octef de I'emplacement 0x17 doit contenir le numéro de version’ JEC 62386-103 mis en joeuvre
de l'unité de bus. En I'absence de mise en ceuvre d'un dispdsitif de commande, le numgro de
version doit étre OxFF.

L'octef de I'emplacement 0x18 doit contenir le nombre de dispositifs de commande logiques
intégrés dans l'unité de bus. Le nombre d'unités logiques doit étre compris entre 0 et 64|

L'octef de I'emplacement 0x19 doit contenir Ie\nombre d'appareillages de commande logiques
intégrgs dans I'unité de bus. Le nombre d'unités logiques doit étre compris entre 1 et 64|

L'octef de I'emplacement Ox1A doit représenter I'indice unique de I'appareillage de commande
logiqué qui met en ceuvre ce bloc de'mémoire. La plage valide de cet indice est comprisg entre
0 et le|nombre total d'appareillagés de commande logiques intégrés dans I'unité de bus|moins
un.

EXEMPLE Un produit peut-contenir trois appareillages de commande logiques avec trois adresses |courtes
différenfes. Chacune de ces unités logiques a le méme GTIN et le méme numéro d'identification, et chacune consigne
la valedr 3 pour le nombre _d'appareillages de commande logiques, l'indice des trois appareillages de conmande
logiqueg étant pour sa.part consigné comme valeur 0, 1 ou 2, respectivement. La lecture de I'emplacement Qx1A par
diffusion produit une“trame en arriére conformément au 9.6.2 de I'lEC 62386-101:2022 (trame en arriére errpnée).

L'octef dansdiemplacement 0x1B, s'il existe, doit contenir la configuration actuelle de I'unité de
bus, qui doib indiquer la mise en ceuvre actuellement sélectionnée des types de dispositifs et
des unitésAdogiques. Voir 9.20.

9.10.8 Bloc de mémoire 1 (facultatif)

Le bloc de mémoire 1 est réservé pour étre utilisé par un fabricant d'origine (OEM Original
Equipment Manufacturer, par exemple fabricant de Iluminaires) pour mémoriser des
informations supplémentaires sans aucune influence sur la fonctionnalité de I'appareillage de
commande. La mise en ceuvre du bloc de mémoire 1 est facultative.

Lorsqu'il est mis en ceuvre, le bloc de mémoire 1 doit au moins mettre en ceuvre les
emplacements de mémoire jusqu'a l'adresse 0x10 comprise. L'utilisation fixe pour
I'emplacement 0x00 a 0x02 et I'utilisation de la carte de mémoire recommandée pour les
emplacements 0x03 a 0x10 sont décrites dans le Tableau 11.
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Tableau 11 — Carte de la mémoire du bloc de mémoire 1

Adresse Description Valeur par Valeur Type de
défaut réinitialisée mémoire
(valeur b
d'origine)
0x00 Adresse du dernier emplacement de mémoire accessible rodage en pas de ROM
usine, plage | modification
[0x10,0xFE]
0x01 Octet indicateur? a a tout type?
0x02 Octet de verrouillage du bloc de mémoire 1. Les octets OxFF OxFF¢ RAM-RW
verrouillables dans le bloc de mémoire doivent étre en
lecture seule, tandis que I'octet de verrouillage a une
valeur différente de 0x55.
0x03 Octet GTIN fabricant d’origine 0 (octet de poids fort) 0Xff pas de NVM-RW
modification ¢},(verrodillable)
0x04 Octet GTIN fabricant d'origine 1 OxFF pas de NVM-RW
modifigation | (verroyillable)
0x05 Octet GTIN fabricant d'origine 2 OxFF pas(de NVM-RW
meodification | (verroyillable)
0x06 Octet GTIN fabricant d'origine 3 OxFF pas de NVM-RW
modification | (verroyillable)
0x07 Octet GTIN fabricant d'origine 4 OxFF pas de NVM-RW
modification | (verrodillable)
0x08 Octet GTIN fabricant d'origine 5 (octet de poids faible) 0XFKF pas de NVM-RW
modification | (verroyillable)
0x09 Octet de numéro d'identification fabricant d'origine 0 (octet/ | OxFF pas de NVM-RW
de poids fort) modification |(verrodillable)
0x0A Octet de numéro d'identification fabricant d'origing\1 OxFF pas de NVM-RW
modification | (verrodillable)
0x0B Octet de numéro d'identification fabricant d'erigine 2 OxFF pas de NVM-RW
modification | (verroyillable)
0x0C Octet de numéro d'identification fabricanat d'origine 3 OxFF pas de NVM-RW
modification |(verrodillable)
0x0D Octet de numéro d'identification fabficant d'origine 4 OxFF pas de NVM-RW
modification | (verroyillable)
0x0E Octet de numéro d'identification fabricant d'origine 5 OxFF pas de NVM-RW
modification |(verrodillable)
0xOF Octet de numéro d'identification fabricant d'origine 6 OxFF pas de NVM-RW
modification | (verroyillable)
0x10 Octet de numéro d'identification fabricant d'origine 7 (octet [ OxFF pas de NVM-RW
de poids faible) modification | (verroyillable)
[0x11, L'utilisation~de ces emplacements est spécifiée dans d d d
OxFE] d'autres parties de la série IEC 62386-2xx.
OxFF Réservée — non mise en ceuvre réponse NO |pas de n.a.
modification
Légend
GTIN code article international
LSB octet de poids faible
MSB  octet de poids fort
OEM  fabricant d'origine

a8 L'objet, la valeur par défaut, la valeur de mise sous tension, la valeur réinitialisée

octets doivent étre définis par le fabricant.
b Réinitialisation de la valeur aprés une commande "RESET MEMORY BANK".

¢ Egalement utilisée comme valeur de mise sous tension.

Voir les autres parties de la série IEC 62386-2xx.

et le type de mémoire de ces
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Il convient d'utiliser les octets des emplacements 0x03 a 0x08 ("GTIN fabricant d'origine 0" a
"GTIN fabricant d'origine 5") pour identifier le produit qui contient I'appareillage de commande.
Lorsque les octets sont utilisés pour le GTIN, ils doivent é&tre mémorisés en commengant par le
bit de poids fort et doivent contenir des zéros non significatifs. Il convient que ces octets soient
programmeés par le fabricant d'origine.

Il convient que les octets des emplacements 0x09 a 0x10 ("Octet de numéro d'identification
fabricant d'origine 0" a "Octet de numéro d'identification fabricant d'origine 7") contiennent
64 bits d'un numéro d'identification du produit du fabricant d'origine. Lorsque les octets sont
utilisés pour le numéro d'identification, ils doivent étre mémorisés avec l'octet de poids faible
dans I"octet de numéro d'identification 7" et les bits non utilisés doivent étre remplis de 0. Il
convient que ces octets soient programmés par le fabricant d'origine.

Il convjent que la combinaison du GTIN fabricant d'origine et du numéro d'identification/fabricant
d'origipe soit unique.
9.10.9| Blocs de mémoire spécifiques au fabricant

Le fabficant peut utiliser des blocs de mémoire supplémentaires dans 1ayplage de 2 a 199 afin
de meémoriser des informations supplémentaires. La carte de~la mémoire des| blocs
supplémentaires doit étre conforme au Tableau 9.

9.10.1D0 Blocs de mémoire réservés

Les blpcs de mémoire 200 a 255 sont réservés pour un€ utilisation future, ou sont décrits dans
la sérig IEC 62386-2xx. Aucune mise en ceuvre ou utilisation autre que celles décrites dans la
série IEC 62386-2xx n'est admise.

9.11 [Réinitialisation
9.11.1| Opération de réinitialisation

Un appareillage de commande doit, €ffectuer une opération de réinitialisation afin de|régler
toutes|les variables sur leurs valeurs réinitialisées (voir Tableau 16).

NOTE |[Pour certaines variables, cette’ opération peut n'avoir strictement aucun impact.

L'opérption de réinitialisation doit durer 300 ms au maximum. Au cours de I'exécut|jon de
l'opérdtion de réinitialisation, l'appareillage de commande peut ou non répondre aux
commandes. Toutefois; tant que I'opération de réinitialisation n'est pas achevée, il n'gst pas
nécessaire de définir une valeur pour les variables concernées, quelles qu'elles soient.

Un cqgntréleur: d'application peut déclencher |'opération de réinitialisation au moyen de
l'instruction-"RESET" et il convient que celui-ci attende au moins 350 ms pour s'assurer que
tous lgs @ppareillages de commande ont achevé I'opération de réinitialisation.

9.11.2 Opération de réinitialisation des blocs de mémoire

Un appareillage de commande doit effectuer une opération de réinitialisation afin de régler le
contenu de tous les blocs de mémoire non verrouillés sur leurs valeurs réinitialisées (voir 9.10),
suivie par le verrouillage des blocs de mémoire.

NOTE Pour certains emplacements de blocs de mémoire, cette opération peut n'avoir strictement aucun impact.

L'opération de réinitialisation des blocs de mémoire doit durer 10 s au maximum. Au cours de
cette opération de réinitialisation, l'appareillage de commande peut ou non répondre aux
commandes. Toutefois, tant que cette opération de réinitialisation des blocs de mémoire n'est
pas achevée, aucun des emplacements de blocs de mémoire concernés n'a de valeur définie.
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Un controleur d'application peut déclencher l'opération de réinitialisation pour un bloc de
mémoire spécifique, ou pour tous les blocs de mémoire mis en ceuvre, au moyen de l'instruction
"RESET MEMORY BANK (DTR0)", et il convient que celui-ci attende au moins 10,1 s pour
s'assurer que tous les appareillages de commande disposent d'un délai suffisant pour achever
I'opération de réinitialisation des blocs de mémoire.

9.12 Défaillance systéme

Lorsque l'appareillage de commande détecte une défaillance systéme (voir 4.11 de
I''EC 62386-101:2022) et lorsque "systemFailureLevel” n'est pas la valeur MASK, "targetLevel”
doit étre calculé a partir de "systemFailureLevel”. Le passage d'"actualLevel” a "targetLevel” doit
étre immédiat et le rendement lumineux doit étre ajusté le plus rapidement possible.

Si "syftemFailureLevel” est la valeur MASK, l'appareillage de commande ne doit pass/rgagir a
une ddfaillance systéme.

Au rétablissement de la tension libre du bus de terrain, I'appareillage de commande ne dpit pas
réagir.

"systemFailureLevel” peut étre défini et faire I'objet \Od'une requéte | avec
"SET $YSTEM FAILURE LEVEL (DTR0O)" et "QUERY_SYSTEM FAILURE LEVEL",
respedtivement.

Lorsqye le rétablissement de I'alimentation du bus se preduit aprés une défaillance systéme,
les appareillages de commande alimentés par le bus dgivent suivre la procédure de misg sous
tension définie en 9.13 ci-dessous. Par conséquent, la variable "systemFailureLevel” n'gst pas
utiliség¢. Néanmoins, tous les appareillages de commande, y compris ceux alimentés par |e bus,
doiverir maintenir le "systemFailureLevel” et étre gconformes aux exigences des spécificatipns de
toutes|les commandes qui y sont associées.

NOTE |La mise en ceuvre de "systemFailureLevel*¥bien que cette variable ne soit normalement pas applicaple pour
les disppsitifs alimentés par le bus, est effectuée‘pour éviter des conditions d'essai distinctes des appareillpges de
commarde.

9.13 |Mise sous tension

Apres un cycle de mise sous‘tension externe (voir 4.11.1 de I'lEC 62386-101:2022), le digpositif
doit cgnserver sa configuration la plus récente, avec les exceptions suivantes:

o |'état d'autorisation-d'écriture des blocs de mémoire doit étre désactivé pour tous leg blocs
de|mémoire et'octet de verrouillage doit étre réglé sur OxFF;
o toutes les minuteries actives doivent étre arrétées et annulées (réinitialisées);

o  "pdwerCycileSeen” doit étre réglé sur TRUE;

o "aqtuallevel” doit étre réglé sur 0x00 en maintenant la lampe éteinte;

e "lampOn" doit étre réglé sur FALSE;
o "limitError” doit étre réglé sur FALSE;
o "targetlevel” doit étre réglé sur 0x00;

e |'appareillage de commande peut commencer a préchauffer la lampe, mais celle-ci ne doit
pas s'amorcer. Lors du préchauffage, "actualLevel" doit étre maintenu a 0x00, contrairement
a l'activité de démarrage normal;

o toutes les variables mentionnées dans le Tableau 16 doivent étre réglées a la valeur
indiquée dans la colonne "valeur de mise sous tension". Les variables marquées "pas de
modification" dans la colonne "valeur de mise sous tension" ne doivent pas étre prises en
compte. Les variables définies dans les parties de la série IEC 62386-2xx mises en ceuvre
doivent étre incluses.
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Les dispositifs alimentés par le bus doivent activer immédiatement le niveau de mise sous
tension. Pour les dispositifs a alimentation externe, le principe suivant s'applique:

En cas d'acceptation d'une commande de contréle de niveau autre que
"GO TO SCENE (sceneNumber)" ou la valeur du scénario équivaut a la valeur MASK et autre
que DAPC(MASK), cette commande doit étre exécutée.

En cas d'acceptation de "GO TO SCENE (sceneNumber)" ou la valeur du scénario équivaut a la
valeur MASK, l'appareillage de commande doit rejeter la commande et continuer a fonctionner
comme si aucune commande de contrle de niveau n'avait été acceptée.

Lorsque
de démarrage.

€St execulee, I'appareillage de commande doit interrompre toute gctivité

NOTE 1| Dans la mesure ou "actualLevel" = 0, ceci maintient effectivement la lampe éteinte.

L'appdreillage de commande doit activer le niveau de mise sous tension_selon le Tablgau 12
en calpulant le "targetLevel” a partir de "powerOnLevel". Si "powerOnLevel? est égal a MASK,
"targetLevel” doit étre défini sur "lastLightLevel”. "actualLevel” doit étre ‘deéfini sur "targefLevel”
immédiatement et le rendement lumineux doit étre ajusté le plus rapidement pogsible.
L'activiation du niveau de mise sous tension ne doit pas affecter "limitError", le lgissant
effectiyement sur FALSE.

En cas d'acceptation d'une commande de contréle de niveau avant l'activation du nivgau de
mise gous tension, cette commande doit étre exécutée) immeédiatement et I'appareillage de
commande ne doit pas activer le niveau de mise sous'tension.

Tableau 12 — Cadencement'de la mise sous tension

Réponse du systéeme a Durée minimale Durée maximale
la mise sous tension

L'état hors tension de la 540 ms 660 ms
lampe prend fin et le
niveau de mise sous
tension est activé.

NOTE 4 Il existe ainsi un intervalle au cours duquel un dispositif de commande peut transmettre une conmande
de contféle de niveau qui(est-suivie immédiatement, et DAPC(0x00) ou DAPC(MASK) peut donc étre utilisée pour
empéchpr tout passagetautomatique sur "powerOnLevel”.

Il est possible, de détecter une défaillance systéme avant d'atteindre le niveau de mis¢ sous
tension. Lorsque "systemFailureLevel" n'est pas la valeur MASK, le "targetLevel” est recalculé a
partir de "SystemFailureLevel”, et le niveau de mise sous tension ne doit pas étre activé.

"powerOnLevel” peut etre defini et faire 'objet d'une requete avec
"SET POWER ON LEVEL (DTR0)" et "QUERY POWER ON LEVEL", respectivement.

Apres réception de la premiére trame en avant a 16 bits au niveau de l'interface aprés mise
sous tension, l'appareillage de commande doit répondre uniquement aux trames décrites dans
I'EC 62386-101:2022.
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9.14 Attribution d'adresses courtes
9.14.1 Généralités

"shortAddress" doit étre déduite de data ou "DTR0" selon la commande utilisée. Elle doit étre
définie a I'exécution de "PROGRAM SHORT ADDRESS (data)" ou
"SET SHORT ADDRESS (DTR0)" comme suit:

e sidata ou "DTR0" = MASK: MASK (l'adresse courte est effectivement supprimée);

o sidata ou "DTR0" = 1xxxxxxxb ou xxxxxxx0b: pas de modification;

e dans tous les autres cas (OAAAAAA1D): 00AAAAAAD.

9.14.2| Affectation d'adresses aléatoires

Un apgpareillage de commande doit mettre en ceuvre un état d'initialisation qui |active
uniqugment, outre les autres opérations identifiées dans le présent document,uh ensemble de
commandes qui permettent a un contrdleur d'application de détecter et d'identifier de maniére
uniqud les appareillages de commande disponibles sur le bus et d'attfibuer des adfesses
courtep a ces dispositifs.

L'état | d'initialisation est un état provisoire activé au moyen de la commande
"INITIALISE (device)". Il doit s'interrompre automatiquement dans_ un délai de 15 min £ 1,5 min
aprés exécution de la derniére commande "INITIALISE (devicé)"~De plus, un cycle de misg sous
tension ou la commande "TERMINATE" doit conduire I'appareillage de commande a |quitter
immédiatement |'état d'initialisation.

~

L'appqdreillage de commande doit comporter trois valeurs possibles pour "initialisationStqte":

o DISABLED, dans un état autre que I'état dlinitialisation;
o ENABLED, dans I'état d'initialisation;

e WITHDRAWN, dans I'état d'initialisation, effectivement identifié et retiré.
Les cdmmandes (spéciales) suivantes sont des commandes d'initialisation:

e "RANDOMISE", "COMPARE"et "WITHDRAW";
e "SEARCHADDRH (data)",""SEARCHADDRM (data)" et "SEARCHADDRL (data)";

e "PROGRAM SHORT _ADDRESS (data)", "VERIFY SHORT ADDRESS (data)" et
"QUERY SHORT ADDRESS";

o "IDENTIFY DEVICE".

NOTE ['IDENTIEY DEVICE" n'est pas en soi une commande d'initialisation, mais elle est généralement utilisée lors

9.14.3.1 Généralités

Lors de l'identification, aucune variable ne doit étre altérée, sauf indication contraire explicite.
Le cas échéant, les variables peuvent étre temporairement ignorées, de sorte que lorsque
I'identification est terminée, aucun effet secondaire n'est constaté.

Lorsque l'identification est active, le rendement lumineux peut se situer a tout niveau entre
désactivé et 100 %, "minLevel" et "maxLevel" ainsi qu"actualLevel" étant effectivement ignorés
provisoirement.

L'identification doit s'interrompre a I'exécution de toute instruction autre que
INITIALISE (device), RECALL MIN LEVEL, RECALL MAX LEVEL ou IDENTIFY DEVICE.

NOTE Les commandes de requéte ne sont pas des instructions.
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Apres interruption de l'identification, le rendement lumineux doit étre ajusté le plus rapidement
possible afin de refléter "actualLevel" et la commande doit étre exécutée (le cas échéant).

9.14.3

.2 Méthode 1: instruction simple

L'identification peut étre lancée par I'envoi de l'instruction "IDENTIFY DEVICE". Cela doit lancer
ou relancer une minuterie de 10 s + 1 s. Alors que la minuterie est en fonctionnement, une
procédure qui permet a un observateur d'identifier I'appareillage de commande sélectionné doit
étre exécutée. En cas d'expiration de la minuterie, I'identification doit s'interrompre.

NOTE

Alors

procéd

La procédure réelle est spécifique au fabricant.

ure d'identification:

° aVIC RECALL MIN LEVEL: définir "actualLevel" et "targetLevel" sur "minLevel";

e av

Lorsqu

corres

Pour d

9.14.3

Alors ¢

e av

¢ RECALL MAX LEVEL: définir "actualLevel" et "targetLevel" sur "maxLeyel".

bondante doit étre annulée immédiatement.
es exemples de pratiques d'utilisation des commandes, VoirAnnexe A.

3 Méthode 2: utilisation de "RECALL MAX LEVEL" et/ou "RECALL MIN LE
(déconseillé)

u'"initialisationState" n'est pas DISABLED, I'appareillage de commande doit:

¢ RECALL MIN LEVEL: définir "actualLeyel" et "targetLevel" sur "minLevel", puis

nque l'identification est active, I'appareillage de commande doit, sans interrempre la

'une identification est interrompue par un contrOleur d'application, la minuterie

VEL"

bjuster

le fendement lumineux le plus rapidement\possible sur son niveau PHM. Toutefois, §i PHM
t pas visiblement fonciérement différent de 100 %, la lampe doit alors en revanche étre
étdinte provisoirement;

n

e av
le

Sinon,
redécl

NOTE
deux co

¢ RECALL MAX LEVEL: définir"actualLevel" et "targetLevel" sur "maxLevel", puis
endement lumineux le plus-rapidement possible sur 100 %.

I'appareillage de commande doit exécuter "IDENTIFY DEVICE", en langant
enchant la procédure, d'identification.

Il est acceptable que le processus d'identification de I'appareillage de commande particulier dépe
Immandes exécutées en alternance.

L'idenfificationdoit étre interrompue immédiatement lorsque l'une des conditions sui

s'appli

° Ill'n

que:

tialisationState” passe a I'état DISABLED;

hjuster

ou en

hde des

vantes

e A réception de toute instruction autre que INITIALISE (device), RECALL MIN LEVEL,
RECALL MAX LEVEL ou IDENTIFY DEVICE.

Pour des exemples de pratiques d'utilisation des commandes, voir Annexe A.

9.14.4

Affectation d'adresses directes

"SET SHORT ADDRESS (DTR0)" peut étre utilisé pour programmer directement une adresse

courte

9.15

sur 'appareillage adressé.

Comportement en état de défaillance

Si l'appareillage se trouve dans un état de défaillance ou le fonctionnement prévu de la ou des
lampes n'est pas possible (lampe grillée et/ou défaillance de I'appareillage de commande), il
doit réagir aux commandes de niveau de la maniére suivante.
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L'appareillage de commande doit calculer "targetLevel” conformément aux commandes
exécutées, et contréler la lampe dans la mesure ou la pratique le permet. La panne peut
modifier provisoirement la relation normale entre "actualLevel” et le rendement lumineux.

EXEMPLE Un appareillage de commande peut, lorsqu'il détecte une température excessivement élevée, se protéger
contre le risque de dommage thermique par une limitation du rendement lumineux.

Lorsque I'état de défaillance est résolu, I'appareillage de commande doit rétablir la relation
normale entre "actualLevel"et le rendement lumineux.

9.16 Information d'état

9.16.1[ Geéneralites

Chaqule appareillage de commande doit présenter son état sous la forme d'une.¢ombipaison
de propriétés de dispositif comme cela est indiqué dans le Tableau 13.

Tableau 13 — Etat de I'appareillage de commande

Bit Description Valeur Voir
0 "controlGearFailure" est TRUE? "= "YES" 9.16.2
1 "lampFailure” est TRUE? "1" ="YES" 9.1|6.3
2 "lampOn" est TRUE? "1" ="YES" 9.1|6.4
3 "limitError” est TRUE? "1" ="YES" 9.16.5
4 "fadeRunning” est TRUE? "1" ="YES" 9.16.6
5 "resetState” est TRUE? """ ="YES" 9.16.7
6 "shortAddress" est la valeur MASK? "1" ="YES" 9.1|6.8
7 "powerCycleSeen" est TRUE? "{" ="YES" 9.1'6.9

L'état [du dispositif peut faire I'objet>d'une requéte en utilisant "QUERY STATUS". Lg¢s bits
doivent refléter la situation réelle,sans retard, sauf indication contraire explicite.

9.16.2| Bit 0: Défaillance de I'appareillage de commande (Control gear failure)
Une défaillance de _lappareillage de commande conformément au présent dodqument

correspond a une sjtuation dans laquelle I'appareillage de commande ne peut pas foncfionner
comme attendu.

EXEMPLE Secteuf sous tension, surchauffe, allumage intempestif des minuteries de chiens de garde.

Lorsqyeda,défaillance d'un appareillage de commande est détectée, "controlGearFailure"” doit

étre régle-sorTRUE-

Lorsque la défaillance n'est plus détectée, et que le fonctionnement normal a repris,
"controlGearFailure” doit étre réglé sur FALSE.

La défaillance d'un appareillage de commande doit étre détectée et indiquée au plus tard apres
un délai de 30 s.

9.16.3 Bit 1: Lampe grillée (Lamp failure)

Une lampe grillée conformément au présent document correspond a une situation dans laquelle
la lampe ne peut pas étre utilisée comme prévu, du fait, par exemple, d'une connexion
incorrecte de cette derniere ou de défauts internes. La méthode de détection minimale de lampe
grillée est la déconnexion de la lampe, sauf indication contraire explicite, en fonction du type
de source de lumiére (voir 11.5.19).
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Lorsqu'une lampe grillée est détectée, "lampFailure” doit étre réglé sur TRUE; dans le cas
contraire, "lampFailure” ne doit pas étre modifié de FALSE a TRUE. Une lampe grillée doit étre
détectée et indiquée au plus tard aprés un délai de 30 s, lorsque l'appareillage de commande
n'est pas en veille (voir 9.2). Dans le cas ou la phase de démarrage dure plus de 30 s, par
exemple avec les lampes HID, "lampFailure” doit étre réglée a la fin de la période de démarrage
a la valeur correcte.

Une lampe totalement grillée est une lampe grillée sans rendement lumineux. Une lampe
partiellement grillée est une lampe grillée avec un rendement lumineux résiduel.

NOTE Sila lampe connectée n'est pas adaptée a I'appareillage de commande, il est possible qu'une lampe grillée
soit détectée.

Lorsqu
régulig
étre ef
Apres

un démarrage réussi, "lampFailure” doit étre réglé sur FALSE.

Interface du bus -

Commande de

démarrage de

la lampe
Rendement lumineux

e "lampFailure" est TRUE, [l'appareillage de commande doit vérifier (la
rement afin de déterminer si I'état de cette derniére s'est amélioré. Cette vérificati
fectuée au moins a chaque fois que "targetLevel" passe de 0x00 a une valeur'supé

Lumiere allumée

Lumiére éteinte

TRUE
lampOn FALSE
—————— . TRUE
CasA —  |ampFailure i | FALSE
| TRUE
fadeRunning 4:— Démarrage qui FALSE
Iinclut la validation |
| |_ -
~ : TRUE
lampOn ! | FALSE
E L TRUE
CasB —  tampFailure : E ; FALSE
: ! TRUE
fadeRunning i | li FALSE
| Démarrage | | Validation < 0,3 s
I
I8 N N\ Gzonctionnement normaD

lampe
bn doit
rieure.

\aill na
Vet (oemaragey

Défaillance

— — —- Défaillance de la lampe présente lors du passage en veille

——— Fonctionnement normal
——— Défaillance

Figure 6 — Corrélation entre les bits "lampFailure", "lampOn" et "fadeRunning"

IEC

La phase de démarrage doit comprendre la validation de la stabilité de la lampe et de I'émission
de lumiére avant de poursuivre en fonctionnement normal ou en défaillance. Ce comportement
est représenté par le cas A de la Figure 6 et s'applique aux situations suivantes:

o "lampFailure" est TRUE avant de passer en veille, ou

e |a validation de la lampe dure plus de 0,3 s.


https://iecnorm.com/api/?name=e376c34166fb05ed5fd5962cb5edc1af

IEC 62386-102:2022 © |IEC 2022 - 127 -

La phase de démarrage peut exclure la validation de la lampe dans la situation suivante,
représentée par le cas B de la Figure 6:

o "lampFailure" est FALSE avant de passer en veille, et

e |a validation de la lampe dure moins de 0,3 s.

Dans cette situation, il convient que la validation soit comprise dans le fonctionnement normal
et elle doit étre exécutée immédiatement aprés le démarrage. Cela implique que "lampOn" peut
étre incorrecte pendant 0,3 s au maximum jusqu'a ce que la validation soit terminée.

NOTE La Figure 6 représente également les effets de "lampFailure" sur les bits "lampOn" et "fadeRunning" pour les

scénarii

décrits ci-dessus.

Pour |
en chad
partie

Pour I¢ type de source lumineuse "aucune source de lumiéere", la prise enjeharge de ce

facultg
est pr
IEC 67

9.16.4

"lamp(
de lam

9.16.5

A l'ex
demar
"target
doit ét

Lorsqu
doit p4g

Dans fous les autres casy“limitError" doit étre réglé sur FALSE.

9.16.6

"fadeR
modifi
la mog

s types de sources de lumiére "type de source de lumiére inconnu”, ce bit doit étlre pris

rge. Si le bit de lampe grillée n'est pas pris en charge, il doit en étre fait mention d
correspondante de la série IEC 62386-2xx.

tive. Les essais sont exclus pour ce type de source de lumiére. Sile bit de lampe
s en charge, il doit en étre fait mention dans la partie cofrespondante de I3
386-2xx.

Bit 2: Lampe allumée (Lamp on)

n" doit étre réglé sur FALSE lorsque la lampe estéteinte, lors du démarrage, et
pe totalement grillée. Dans tous les autres casyiilNdoit étre réglé sur TRUE.

Bit 3: Erreur limite (Limit error)

ception de l'activation de “powerOnLevel” (voir 9.13), lorsque le dernier niveal
dé a été modifié conformément auxJdimitations de "minLevel” ou "maxLevel”, ou |
. evel” a été modifié en raison d'une‘modification de "minLevel” ou "maxLevel”, "limi
re réglé sur TRUE.

e le dernier niveau ciblexdemandé par "DAPC (/evel)" équivaut a "MASK", "limitEr
s varier.

Bit 4: Modification de I'intensité lumineuse en cours (Fade running)

nning "doit étre réglé sur FALSE, sauf pendant la durée d'exécution de la minut
cation de l'intensité lumineuse. "fadeRunning” doit étre réglé sur TRUE entre le dé
ification de l'intensité lumineuse (aprés le démarrage) et la fin de la durée asq

ans la

bit est
grillée
série

eNn cas

cible
brsque
Error"

or" ne

rie de
but de
ociée,

indép

9.16.7

ndamment du fait aue "taraetlevel” ot "getuall evel” atteianent le méme niveau
| S )

Bit 5: Etat réinitialisé (Reset state)

"resetState"” doit étre réglé sur TRUE si toutes les variables NVM mentionnées dans le Tableau
16, sauf "lastLightLevel", sont réglées sur leur valeur réinitialisée. Les variables NVM qui
comportent le marquage "pas de modification" dans la colonne propre a la valeur réinitialisée
ne doivent pas étre prises en considération. Les variables NVM définies dans les parties de la
série IEC 62386-2xx mises en ceuvre doivent étre incluses.

Dans t

ous les autres cas, le bit doit étre réglé sur FALSE.
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Bit 6: Absence d'adresse courte (Missing short address)

Ce bit indique si une adresse courte a été attribuée a l'appareillage, en vérifiant "shortAddress”.
Le bit doit étre TRUE si "shortAddress" = MASK.

Dans t

9.16.9

ous les autres cas, le bit doit étre réglé sur FALSE.

Bit 7: Observation du cycle de mise sous tension (Power cycle seen)

"powerCycleSeen” doit étre réglé sur TRUE aprés exécution d'un cycle de mise sous tension
externe (voir 4.11 de I'lEC 62386-101:2022).

”poweiCycleSeen” doit étre réglé sur FALSE dés lors qu'une des commandes suivanteg

a été

DWN",
FVEL",
DWN",

res un

exécufée:

"RESHT", "DAPC (level)", "OFF", "UP", "DOWN", "STEP UP", (MY8TEP D
"RECALL MAX LEVEL", "RECALL MIN LEVEL", "GO TO LAST ACTIVE LE
"STER DOWN AND OFF", "ON AND STEP UP", "CONTINUOUS UP", "CONTINUOUS D

"GO TP SCENE (sceneNumber)".

9.17 |Mémoire non volatile

Apres [toute modification d'une variable NVM, la nouvelle valeur doit étre restaurée ap

cycle fle mise sous tension, a condition qu'une périod€,d'au moins 30 s ait fait suiffe a la

modifi

Silac
pas re

NOTE

Une mé
les autr
suscept

9.18

Les cd
réserv
caract
fonctig

L'ensegmble de'commandes spécifiques au type ou a la caractéristique de dispositif pe

sélecti

cation de la variable NVM, avant le cycle de misg.sous tension.

bndition ci-dessus n'est pas remplie, il est pessible que la variable NVM modifiée
staurée avec la nouvelle valeur.

La méthode utilisée pour s'assurer que les.Variables NVM sont sauvegardées est spécifique au f3
hode possible consiste a sauvegarder certaines variables NVM dans les 30 s qui suivent leur modi
s étant sauvegardées au moment ou laipanne d'alimentation externe se produit. La méthode chg
ble d'influencer la durée de vie de la mémoire non volatile.

Types et caractéristiques_de dispositifs

mmandes dont le code de fonctionnement se situe dans la plage de OxEO a OxF
Bes aux types ou.\aux caractéristiques de dispositifs spéciaux. Chaque ty|
Bristique de dispositif redéfinit ces commandes, sauf la commande avec le cd
nnement OXEF\*QUERY EXTENDED VERSION NUMBER").

onné aw.moyen de l'instruction "ENABLE DEVICE TYPE (data)".

he soit

bricant.
fication,
isie est

F sont
pe ou
de de

ut étre

Cette i

nstruction doit sélectionner le type ou la caractéristique de dispositif pour lesquels

seule

la commande d'application étendue suivante (voir 11.6) est valide. L'exécution de cette
instruction doit annuler toute sélection antérieure d'un type de dispositif.

L'activation du type ou de la caractéristique de dispositif doit étre annulée a I'exécution de la
commande suivante, et cette commande doit étre exécutée selon sa spécification, qu'il s'agisse
ou non d'une commande d'application étendue.

Un appareillage de commande ne doit pas réagir aux commandes qui appartiennent aux
commandes d'application étendues lorsque data équivaut a MASK, 254 ou représente un type
ou une caractéristique de dispositif non pris en charge par cet appareillage.

Les types et caractéristiques de dispositifs doivent étre codés conformément aux spécifications
des parties applicables de la série IEC 62386-2xx.
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Un contrbéleur d'application peut vérifier les types et les caractéristiques de dispositifs pris en
charge par l'appareillage de commande. "QUERY DEVICE TYPE" consigne les types et les
caractéristiques de dispositifs pris en charge. Lorsque plusieurs types ou caractéristiques de
dispositifs sont pris en charge, "QUERY DEVICE TYPE" consigne la valeur MASK. Dans ce
cas, le contrbleur d'application peut vérifier tous les types et caractéristiques de dispositifs pris
en charge par la répétition de "QUERY NEXT DEVICE TYPE" jusqu'a réception de la valeur
254 comme réponse. L'émission de "QUERY DEVICE TYPE" assure automatiquement la
consignation du premier type ou de la premiére caractéristique de dispositif pris(e) en charge
par "QUERY NEXT DEVICE TYPE".

Afin de vérifier le numéro de version des types et des caractéristiques de dispositifs pris en
charge,_le contrdleur d'application peut transmettre "ENABLE DEVICE TYPE (data)" suivi de
"QUERY EXTENDED VERSION NUMBER". Cette opération consigne le numéro de vergion de
cette mise en ceuvre de type ou de caractéristique de dispositif spécifique.

Il conjient que les contrbleurs d'applications soient capables d'identifier chaque appargillage
de commande et de mémoriser la relation entre I'adresse d'un appareillagende commande et
ses types et caractéristiques de dispositifs dans une mémoire rémanenteg

9.19 |Utilisation de scénarii

Un appareillage de commande doit prendre en charge l'application de 16 scénarli. Les
commandes suivantes doivent étre prises en charge:

"GO TP SCENE (sceneNumber)", "REMOVE FROM SCENE (scgneX)",
"QUERY SCENE LEVEL (sceneX)" et "SET SCENE (DTRO0, sceneX)".

Ces cqmmandes comportent effectivement chacune 16 commandes, avec une commande pour
chaque scénario. Ceci est réalisé par la sélection d'un bloc de 16 codes de fonctionnement
conségutifs. Le nombre de scénarii a utiliser\peut ainsi étre calculé facilement.

A l'exécution de I'une des commandes de scénario, sceneNumber doit étre déduit du code de
fonctignnement: sceneNumber = code- de fonctionnement — opcodeBase. Ceci idenfifie le
scénalio a utiliser. L'opcodeBase peut étre obtenue dans le Tableau 14.

Tableau 14 — Scénarii

Commande opcodeBase Plage de codp de
fonctionnemient
GO.TO SCENE (sceneNumber) 0x10 [0x10,0x1H]
REMOVE FROM SCENE (sceneX) 0x50 [0x50,0x5H]
QUERY SCENE LEVEL (sceneX) 0xBO [0xB0,0xBH]
SET SCENE (DTR0, sceneX) 0x40 [0x40,0x4H]

La variable "sceneX"” s'applique également a 16 variables, ou X équivaut a sceneNumber dans la
plage [0,15].

A l'acceptation de la commande "GO TO SCENE (sceneNumber)", 'appareillage de commande
doit réagir selon la valeur actuelle de "sceneX", ou X est déduit de sceneNumber. Si "sceneX"
équivaut a MASK, "targetLevel" ne doit pas étre affecté. Dans le cas contraire, I'appareillage de
commande doit se comporter exactement comme si "DAPC (level)" avait été acceptée avec un
niveau équivalant a "sceneX".

NOTE L'utilisation de "DAPC (level)" implique que la transition a lieu en utilisant la durée de modification de
I'intensité lumineuse définie.
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9.20 Configuration actuelle de I'unité de bus

Le cas échéant, la valeur de configuration actuelle de I'unité de bus issue du bloc de mémoire 0
doit indiquer la mise en ceuvre actuellement active:

e du nombre d'unités logiques;

e des types de dispositifs mis en ceuvre pour chaque unité logique; et

e des types particuliers, définis pour un type de dispositif particulier.

Pour la valeur donnée de configuration actuelle de I'unité de bus, la mise en ceuvre doit étre
conforme au Tableau 15.

Tableau 15 — Configuration actuelle de I'unité de bus

Conflguration Nombre d'unités |Types de dispositifs Description
actuellg de I'unité logiques? minimaux présents®
dg bus

0 1 1 de [6] 1 unité logique de LED. (type de dispositif 6)

1 2 2 de [6] 2 unités logiques de LED (type de dispoqitif 6)

2 3 3 de [6] 3 unités logiques.de LED (type de dispo%itif 6)

3 4 4 de [6] 4 unités logiques de LED (type de disposlitif 6)

4 1 1 de [8(Tc)] 1 unité logique de type de couleur Tc (type de
dispositif'8)

5 2 2 de [8(Tc)] 2-uiités logiques de type de couleur Tc (type de
dispositif 8)

6 1 1 de [8(RGBWAF)] 1 unité logique de type de couleur RGBWAF
(type de dispositif 8)

7 1 1 de 1 unité logique avec les types de couleurs Tc,

[8(Tc+RGBWAF+xy)] | RGBWAF et xy (type de dispositif 8)

8 2 1 de [6],-1de [8(Tc)] | 1 unité logique de LED (type de dispositif 6) et
1 unité logique de type de couleur Tc (type de
dispositif 8)

9 1 +'sur [1(type A)] 1 unité logique de bloc autonome de secpurs de
type A (permanent et gradable, type de
dispositif 1)

10 1 1 sur [1(type B)] 1 unité logique de bloc autonome de secpurs de

type B (permanent et équipé d'un interrupteur
marche/arrét, type de dispositif 1)

11 1 1 sur [1(type C)] 1 unité logique de bloc autonome de secpurs C
de type (permanent et non commandabld, type
de dispositif 1)

12 1 1 sur [1(type D)] 1 unité logique de bloc autonome de typg de
secours D (non permanent non commandable,
type de dispositif 1)

1B-191 Réservé

192-255 Specifique au fabricant

a8 Nombre total d'unités logiques dans l'unité de bus, du type de dispositif indiqué entre crochets.

b Au moins les types de dispositifs répertoriés doivent &tre mis en ceuvre dans la configuration donnée.

Une méthode spécifique au fabricant est admise pour la sélection de la configuration actuelle
de l'unité de bus. Aprés modification, 'unité de bus peut exiger un certain temps, un cycle de
mise sous tension ou toute autre exigence avant que la nouvelle configuration devienne active.

Apres modification de la configuration, la valeur de "Configuration actuelle de I'unité de bus"
dans le bloc de mémoire 0 doit indiquer la configuration active, et le fonctionnement de I'unité
de bus doit étre mis a jour conformément a la nouvelle configuration.
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